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Preface

Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of MICRO-STAR INTERNA-
TIONAL. We take every care in the preparation of this document, but no guarantee is
given as to the correctness of its contents. Our products are under continual improve-
ment and we reserve the right to make changes without notice.

Trademarks
All trademarks in this manual are properties of their respective owners.
B MSI®is registered trademark of Micro-Star Int’l Co.,Ltd.
NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.
ATI® is registered trademark of AMD Corporation.
AMD® is registered trademarks of AMD Corporation.
Intel® is registered trademarks of Intel Corporation.
Windows® is registered trademarks of Microsoft Corporation.
AMI® is registered trademark of American Megatrends Inc.
Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.
Sound Blaster® is registered trademark of Creative Technology Ltd.
Realtek® is registered trademark of Realtek Semiconductor Corporation.
JMicron® is registered trademark of JMicron Technology Corporation.
Netware® is registered trademark of Novell, Inc.
Lucid® is trademark of LucidLogix Technologies, Ltd.
VIA® is registered trademark of VIA Technologies, Inc.
ASMedia® is registered trademark of ASMedia Technology Inc.
iPad, iPhone, and iPod are trademarks of Apple Inc.

Revision History

Revision Revision History Date
V4.0 First release for Europe 2011/05

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user’s
manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please
try the following help resources for further guidance.

@ Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and
other information: http://www.msi.com/service/download

[® Contact our technical staff at: http://support.msi.com
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Safety Instructions
B Always read the safety instructions carefully.
Keep this User’s Manual for future reference.
Keep this equipment away from humidity.
Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment
from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.

B Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connecting the
equipment to the power inlet.

B Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place any-
thing over the power cord.

B Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
B All cautions and warnings on the equipment should be noted.

B Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause electrical
shock.

m |f any of the following situations arises, get the equipment checked by service
personnel:

O The power cord or plug is damaged.
O Liquid has penetrated into the equipment.
O The equipment has been exposed to moisture.

O The equipment does not work well or you can not get it work according to User’s
Manual.

O The equipment has been dropped and damaged.

O The equipment has obvious sign of breakage.

DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT ABOVE 60°C (140°F),
IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.
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For better environmental protection, waste batteries should be
U collected separately for recycling special disposal.
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FCC-B Radio Frequency Interference Statement
This equipment has been tested and found

to comply with the limits for a Class B digi-
tal device, pursuant to Part 15 of the FCC 0 N 1 996
Rules. These limits are designed to provide

reasonable protection against harmful inter-

ference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruc-
tions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be deter-
mined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the measures listed below.

O Reorient or relocate the receiving antenna.
O Increase the separation between the equipment and receiver.

O Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

O Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for com-
pliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply
with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

C Micro-Star International
MS-7681

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the follow-
ing two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and

2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
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WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must re-
mind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and Electron-

ic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005,

products of “electrical and electronic equipment” cannot be discarded as mu- |
nicipal wastes anymore, and manufacturers of covered electronic equipment

will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will com-
ply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products
that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemal der Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate durfen Elek-
tro- und Elektronik-Altgerate nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt werden. MSI
hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in
die Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus
zuriickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt aus-
schliesslich an einer lokalen Altgeratesammelstelle in lhrer Nahe.

FRANCAIS
En tant qu’écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient a rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement élec-
triques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 ao(t 2005, que les
produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les décharges ou
tout simplement mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de
récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative
au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par con-
séquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

PYCCKUI

KomnaHusa MSI npegnpvHuMaeT akTUBHblE AeCTBUS MO 3allMTe OKpyXatoLlen cpeabl,
NO3TOMY HaroMWHaeM BaM, YTO....

B cootBeTcTBUM C AnpekTuBol EBponeiickoro Cotosa (EC) no npepoTepallyeHuto
3arpsi3HEHNs OKpy>KatoLLeli cpefibl UCTOSIb30BAHHbLIM SNEKTPUYECKUM W SMEKTPOHHbLIM
obopynosaHuem (aupektusa WEEE 2002/96/EC), BcTynatowelri B cuny 13

asrycta 2005 roga, n3genus, OTHOCSALLMECS K ANIEKTPUYECKOMY U 3NIEKTPOHHOMY
060pyaoBaHmMio, HE MOTYT paccMaTpuBaThCs Kak GbITOBOW Mycop, NO3TOMY
NPON3BOANTENN BhILLENEPEUNCIIEHHOTO SNEKTPOHHOIO 060opyAoBaHMs 06s13aHbI
NPUHUMATL ero Ans nepepaboTku No OKOHYaHUKM cpoka cnyxbbl. MS| 06sa3yeTca
cobnoaate TpeboBaHMs No Npuemy NPOAyKLUW, MPoAaHHoN nod mapkon MSI Ha
TeppuTopun EC, B nepepaboTKy No OKOHYaHUM cpoka cnyxbbl. Bbl MoxxeTe BEpHYTb
3TV U3OENVs B CNeLuanvaMpoBaHHble NyHKTbI npuema.
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ESPANOL

MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién Europea en materia de desechos y/o equi-
pos electronicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos
clasificados como “eléctricos y equipos electrénicos” no pueden ser depositados en
los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electronicos,
estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su periodo de vida.
MSI estara comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en
la Unién Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos
en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una
empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS
Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische
en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kun-
nen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten
worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.
MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI
dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op
lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaéstitili prirodnu sredinu, i kao preduzeée koje vodi racuna o okolini i prirodnoj
sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbacenoj ekektronskoj i elektricnoj opremi, Di-
rektiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju
pod “elektronsku i elektricnu opremu” ne mogu vise biti odbaceni kao obi¢an otpad i
proizvodaci ove opreme bice prinudeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog
uobiCajenog veka trajanja. MSI ¢e postovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda
kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proiz-
vode mozete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze srodowisko naturalne oraz jako firma dbajgca o ekologie, MSI przy-
pomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywg Unii Europejskiej (“UE”) dotyczgcg odpadow produktow elektry-
cznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13 sierpnia
2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne “ nie moga by¢ trak-
towane jako $mieci komunalne, tak wigc producenci tych produktéw beda zobowigzani
do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z uzycia. MSI wypehi
wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wy-
cofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwraca¢ w wyznaczonych punktach
zbiorczych.

Vi
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TURKGE
Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada gevreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/EC
Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden itibaren gecerli olmak lzere, elektrikli
ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢ope atilamayacak ve bu elektonik cihazlarin
ureticileri, cihazlarin kullanim sureleri bittikten sonra trtnleri geri toplamakla ytkimli
olacaktir. Avrupa Birligi'ne satilan MSI markal Grtnlerin kullanim sureleri bittiginde MSI
uriinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi icerisinde olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama
noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY
Zalezi nam na ochrané Zivotniho prostfedi - spoleénost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrickych a elektronickych vyrobku
2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat “elektrické a elektronické
vyrobky” v bézném komunalnim odpadu a vyrobci elektronickych vyrobku, na které se
tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové vyrobky zpét po skonceni je-
jich Zivotnosti. Spolec¢nost MSI spini pozadavky na odebirani vyrobk( znacky MSI,
prodavanych v zemich EU, po skonceni jejich Zivotnosti. Tyto vyrobky muzete odevzdat
v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kdrnyezetiinket megvédjik, illetve kérnyezetvédékent fellépve
az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Europai Unié (,EU”) 2005. augusztus 13-an hatalyba lep6, az elektromos és elek-
tronikus berendezések hulladékairol szolé 2002/96/EK iranyelve szerint az elektromos
és elektronikus berendezések tébbé nem kezelhetdek lakossagi hulladékként, és az
ilyen elektronikus berendezések gyartoi kdtelessé valnak az ilyen termékek visszavé-
telére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapc-
solatos kdvetelményeket az MSI markanév alatt az EU-n belll értékesitett termékek
esetében, azok élettartamanak végeén. Az ilyen termékeket a legkézelebbi gyUjtéhelyre
viheti.

ITALIANO
Per proteggere I'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva del’lUnione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici
ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti
alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono piu essere eliminati come
rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto
alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti
marchiati MSI che sono stati venduti allinterno dell’'Unione Europea alla fine del loro
ciclo di vita. E possibile portare i prodotti nel piti vicino punto di raccolta

vii
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Mainboard Specifications

Processor Support

® |ntel® Core™ i7/ Core™ i5 /Core™ i3/ Pentium® Celeron® processor in the LGA1155
package
(For the latest information about CPU, please visit
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Chipset

= |ntel®Z68 (B3) chipset

Memory Support

m 4 DDR3 DIMMs support DDR3 2133(OC)/ 1600(OC)/ 1333/ 1066 DRAM (32GB
Max)

® Supports Dual-Channel mode
(For more information on compatible components, please visit
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN
= Supports Gb LAN (10/100/1000) by Realtek® RTL8111E

Audio

= Chip integrated by Realtek® ALC892

m Flexible 8-channel audio with jack sensing
m Compliant with Azalia 1.0 Spec

SATA

m 4 SATA 6Gb/s ports

- (SATA1~2) by Intel®Z68

- (SATA7~8) by Marvell®9128 (Z68A-GD65)
m 4 SATA 3Gb/s ports (SATA3~6) by Intel®Z68
RAID

m SATA1~6 support Intel® Rapid Storage Technology (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10) by Intel®
Z68, support SSD caching for system acceleration
m SATA7~8 support RAID 0/ 1 mode by Marvell® SE9128

USB 3.0
m 2 USB 3.0 ports and 1 USB 3.0 onboard connector by NEC D720200

BIOS

m Supports Dual BIOS (Z68A-GD65)
® Supports Single BIOS (Z68A-GD55)
Multi-GPU

m Supports ATI® CrossFireX™ Technology
= Supports NVIDIA® SLI™ Technology
= Supports Lucid® VIRTU Technology

En-2



Connectors

m Back panel

- 1 PS/2 keyboard/ mouse port

- 1 Clear CMOS button

- 1 Coaxial S/PDIF-Out port

- 1 Optical S/PDIF-Out port

- 4 USB 2.0 ports

- 1 HDMI port**

- 1 VGA port**

- 1 DVI-D port**

- 1 LAN port

- 2 USB 3.0 ports

- 6 flexible audio ports

**(The VGA, DVI-D & HDMI ports only work with Integrated Graphics Processor)
m On-Board

- 3 USB 2.0 connectors

- 1 USB 3.0 connector

- 1 Chassis Intrusion connector

- 1 S/PDIF-Out connector

- 1 Front Panel Audio connector

- 1 TPM Module connector

- 1 Serial connector

- 1 set voltage check point

- 1 DLED3 connector (optional)

- 1 OC Genie button

- 1 Power button

- 1 Reset button

Slots

m 2 PCIE x16 slots

m 3 PCIE x1 slots

m 2 PCI slots, support 3.3V/ 5V PCI bus Interface
Form Factor

m ATX (30.5 cm X 24.5 cm)

Mounting
® 9 mounting holes

If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could search
the product web page and find details on our web address below

http://www.msi.com/index.php

En-3
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Quick Components Guide

SYSFAN2, En-15 CPUFAN, En-15  FV1, En-21
JPWR2, En-11 CPU, En-6 DDRS, En- ‘
| SYSFAN1, En-15
Back Panel, | —— TURBOT, En-20
En-12
- JPWR1, En-11
{ - JDLED3, En-19
@
—— SYSFAN3~4, En-15
PCIE, En-24 P | SATA1~8, En-14
L JBAT1, En-23
PCI, En-24 —— JCI1, En-19
JTPM1, En-18
JAUD1, En-17 — | JFP1, JFP2, En-19
JSP1, En-18 JUSB1/JUSB2 / JUSB3, En-16
JCOM1, En-15 JUSB4, En-17

RESET1, En-20

POWERT1, En-20
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Screw Holes

When you install the mainboard, you have to place the mainboard into the chassis in the
correct direction. The locations of screws holes on the mainboard are shown as below.

.:{3;,

=] CEEEREE]

The side has to
toward the rear,
the position for
the 1/0 shield of
the chassis.

@
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000 o
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’

<O: —» Screw holes

Refer above picture to install standoffs in the appropriate locations on chassis and then
screw through the mainboard screw holes into the standoffs.

Impoertant
» To prevent damage to the mainboard, any contact between the mainboard circuit and
chassis or unnecessary standoffs mounted on the chassis is prohibited.

* Please make sure there are no metal components placed on the mainboard or within
the chassis that may cause short circuit of the mainboard.

En-5
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CPU (Central Processing Unit)

When you are installing the CPU, make sure to install the cooler to prevent overheating.
If you do not have the CPU cooler, consult your dealer before turning on the computer.

For the latest information about CPU, please visit
Ohttp://www.msi.com/service/cpu-support

Overheating

Overheating will seriously damage the CPU and system. Always make sure the cooling
fan can work properly to protect the CPU from overheating. Make sure that you apply
an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to
enhance heat dissipation.

Replacing the CPU
While replacing the CPU, always turn off the ATX power supply or unplug the power
supply’s power cord from the grounded outlet first to ensure the safety of CPU.

Overclocking

This mainboard is designed to support overclocking. However, please make sure your
components are able to tolerate such abnormal setting, while doing overclocking. Any
attempt to operate beyond product specifications is not recommended. We do not guar-
antee the damages or risks caused by inadequate operation or beyond product speci-
fications.

\
Introduction to LGA 1155 CPU

The surface of LGA 1155 CPU. Remember to apply some thermal paste on it for
better heat dispersion.

Alignment Key Alignment Key

Yellow triangle is the
Pin 1 indicator

En-6



CPU & Cooler Installation

When you are installing the CPU, make sure the CPU has a cooler attached on the top
to prevent overheating. Meanwhile, do not forget to apply some thermal paste on CPU
before installing the heat sink/cooler fan for better heat dispersion.

Follow the steps below to install the CPU & cooler correctly. Wrong installation will
cause the damage of your CPU & mainboard.

1. Open the load lever. 2. Lift the load lever up to fully open
position.

3. After confirming the CPU direction for 4. Remove the plastic cap. Engage the
correct mating, put down the CPU in load lever while pressing down lightly
the socket housing frame. Be sure to onto the load plate.
grasp on the edge of the CPU base.

Note that the alignment keys are
matched.

Visually inspect if the CPU is seated well into the socket. If not, take out the CPU with
pure vertical motion and reinstall.

En-7
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5. Secure the lever near the hook end 6. Make surethefourhooks arein proper
under the retention tab. position before you install the cooler.
Align the holes on the mainboard
with the cooler. Push down the cooler
until its four clips get wedged into the

holes of the mainboard.

7. Press the four hooks down to fasten 8. Finally, attach the CPU Fan cable
the cooler. Turn over the mainboard to the CPU fan connector on the
to confirm that the clip-ends are mainboard.
correctly inserted.

N

Impontant
» Confirm if your CPU cooler is firmly installed before turning on your system.

» Do not touch the CPU socket pins to avoid damaging.

» Whenever CPU is not installed, always protect your CPU socket pin with the plastic
cap covered to avoid damaging.

 Please refer to the documentation in the CPU cooler package for more details about
the CPU cooler installation.

* Read the CPU status in BIOS.

En-8



Memory
These DIMM slots are used for installing memory modules. For more information on

compatible components, please visit http://www.msi.com/service/test-report

DDR3
240-pin, 1.5V

[
i - \
L 1 | |

48x2=96 pin 72x2=144 pin

Dual-Channel mode Population Rule

In Dual-Channel mode, the memory modules can transmit and receive data with two
data bus lines simultaneously. Enabling Dual-Channel mode can enhance the system
performance. The following illustrations explain the population rules for Dual-Channel
mode.

@ O

®

= AR | |04

53 |nstalled

51 Empty

» DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2, and the DDR3 standard
is not backwards compatible. You should always install DDR3 memory modules in
the DDR3 DIMM slots.

* In Dual-Channel mode, make sure that you install memory modules of the same type
and density in different channel DIMM slots.

» To ensure a successful system boot-up, always insert the memory modules into the
DIMM1 first.

» Due to the chipset resource deployment, the system density will only be detected up
to 31+GB (not full 32GB) when each DIMM is installed with a 8GB memory module.
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Installing Memory Modules

1. The memory module has only one notch on the center and will only fit in the right
orientation.

2. Insert the memory module vertically into the DIMM slot. Then push it in until the
golden finger on the memory module is deeply inserted in the DIMM slot. The plastic
clip at each side of the DIMM slot will automatically close when the memory module
is properly seated.

3. Manually check if the memory module has been locked in place by the DIMM slot
clips at the sides.

Impoentant

You can barely see the golden finger if the memory module is properly inserted in the
DIMM slot.
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Power Supply
ATX 24-pin Power Connector: JPWR1

This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the ATX
24-pin power supply, make sure the plug of the power supply is inserted in the proper
orientation and the pins are aligned. Then push down the power supply firmly into the
connector.

You may use the 20-pin ATX power supply as you like. If you'd like to use the 20-pin
ATX power supply, please plug your power supply along with pin 1 & pin 13.

ATX 8-pin Power Connector: JPWR2

This connector is used to provide the power output to the CPU.

Make sure that all the connectors are connected to proper ATX power supplies to en-
sure stable operation of the mainboard.
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Back Panel
Coaxial USB 2.0 Port LAN VGA Port
Keyboard/ Mouse S/PDIF-Out @
@ EJ m& @@@ Line-In RS-Out
[ Line-Out cs@r
5 == | [fEEJ9 9.9,
USB 2.0 Port Optical HDMIPort  USB 3.0 Port DVI-D Port
S/PDIF
Port

> Mouse/Keyboard
The standard PS/2® mouse/keyboard DIN connector is for a PS/2® mouse/keyboard.

»USB 2.0 Port
The USB (Universal Serial Bus) port is for attaching USB devices such as keyboard,
mouse, or other USB-compatible devices.

»USB 3.0 Port
USB 3.0 port is backward-compatible with USB 2.0 devices. Supports data transfer rate
up to 5 Gbit/s (SuperSpeed).

If you want to use a USB 3.0 device, you must use the USB 3.0 cable to connect to the
USB 3.0 port.

> Clear CMOS Button

There is a CMOS RAM on board that has a power supply from external battery to keep
the system configuration data. With the CMOS RAM, the system can automatically
boot OS every time it is turned on. If you want to clear the system configuration, use
the button to clear data. Press the button to clear the data.

Impenrtant

» Make sure that you power off the system before clearing CMOS data.

 After pressing this button to clear CMOS data in power off (G3) state, the system wiill
boot automatically.

» Coaxial S/PDIF-Out
This SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for digital
audio transmission to external speakers through a coaxial cable.

> Optical S/PDIF-Out
This S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for digi-
tal audio transmission to external speakers through an optical fiber cable.
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»HDMI Port
The High-Definition Multimedia Interface (HDMI) is an all-digital audio/video interface
capable of transmitting uncompressed streams. HDMI supports all TV format, includ-
ing standard, enhanced, or high-definition video, plus multi-channel digital audio on a
single cable.

»VGA Port
The DB15-pin female connector is provided for monitor.

»DVI-D Port

The DVI-D (Digital Visual Interface-Digital) connector allows you to connect a LCD
monitor. It provides a high-speed digital interconnection between the computer and
its display device. To connect an LCD monitor, simply plug your monitor cable into the
DVI-D connector, and make sure that the other end of the cable is properly connected
to your monitor (refer to your monitor manual for more information).

The HDMI, VGA and DVI-D ports on the mainboard are designed to serve as IGP
(Integrated Graphics Processor) used. If you installed a processor without integrated
graphics chip, these display ports will have no effect.

>LAN

The standard RJ-45 LAN jack is for connection to vellow Green/ Orange
the Local Area Network (LAN). You can connect a

network cable to it.

LED | Color LED State Condition
Left Yellow | Off LAN link is not established.
On(Steady state) LAN link is established.

On(brighter & pulsing) | The computer is communicating with another computer on the LAN.

Right | Green Off 10 Mbits/sec data rate is selected.
On 100 Mbits/sec data rate is selected.
Orange | On 1000 Mbits/sec data rate is selected.
> Audio Ports

These audio connectors are used for audio devices. It is easy to differentiate between
audio effects according to the color of audio jacks.

®  Line-In: Blue - Line In, is used for external CD player, tape-player or other audio
devices.

Line-Out: Green - Line Out, is a connector for speakers or headphones.
Mic: Pink - Mic, is a connector for microphones.

RS-Out: Black - Rear-Surround Out in 4/ 5.1/ 7.1 channel mode.
CS-Out: Orange - Center/ Subwoofer Out in 5.1/ 7.1 channel mode.
SS-Out: Gray - Side-Surround Out in 7.1 channel mode.
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Connectors
Serial ATA Connector: SATA1~8

This connector is a high-speed Serial ATA interface port. Each connector can connect
to one Serial ATA device.

* The MB layout in this figure is for reference only.

SATA1~2 (6Gb/s)
supported by Intel® Z68

SATA3~6 (3Gbls)
supported by Intel® Z68

SATA7~8 (6Gbls)
supported by Marvell® 9128 (optional)

Please do not fold the Serial ATA cable into 90-degree angle. Otherwise, data loss may
occur during transmission.
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Serial Port Connector: JCOM1

This connector is a 16550A high speed communication port that sends/receives 16
bytes FIFOs. You can attach a serial device.

Fan Power Connectors: CPUFAN,SYSFAN1~4

The fan power connectors support system cooling fan with +12V. When connecting the
wire to the connectors, always note that the red wire is the positive and should be con-
nected to the +12V; the black wire is Ground and should be connected to GND. If the
mainboard has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially
designed fan with speed sensor to take advantage of the CPU fan control.

CPUFAN/ o
SYSFAN(1

Impontant

* Please refer to the recommended CPU fans at processor’s official website or consult
the vendors for proper CPU cooling fan.

* CPUFAN, SYSFAN1 support Smart fan control. You can install Control Center utility
that will automatically control the fan speeds according to the actual temperatures.

* Fan cooler set with 3 or 4 pins power connector are both available for CPUFAN and
SYSFANT1.
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Front USB Connector: JUSB1 / JUSB2 / JUSB3

This connector, compliant with Intel® /O Connectivity Design Guide, is ideal for con-
necting high-speed USB interface peripherals such as USB HDD, digital cameras, MP3
players, printers, modems and the like.

The JUSB1 (red mark) supports the MSI newly Super-Charger technology which pro-
vides fast charging function anytime for charging your Smartphone.

If your system is in SO / S1 state, you must install MSI's application, SuperCharger, to
control the JUSB1 . When the application is set to “On”, it can fast charge Smartphone
via JUSB1 but the data transmission and synchronization will be disabled. When the
application is set to “Off”, the JUSB1 will work as a normal USB connector. In S3/S4 /
S5 state, JUSB1 can still provides fast charging function without operating system, no
matter you un-plug and re-plug the Smartphone.

* The MB layout in this figure is for reference only.

USB 2.0 Bracket (optional)

Impoerntant

* Note that the pins of VCC and GND must be connected correctly to avoid possible
damage.

* ForiPad, JUSB1 (red mark) can still charge iPad in S3, S4, S5 state.

» Please note that connecting one device once for stable charging is recommended.

» Super-Charger technology would be available on specific models, please refer to MSI
website for model support list.

» We recommend that don’t disconnect the device when you charge it in S1 state.
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Front USB Connector: JUSB4
USB 3.0 port is backward-compatible with USB 2.0 devices. Supports data transfer rate

up to 5 Gbit/s (SuperSpeed).
a | )

Ll (|

hut oy

* The MB layout in this figure is for reference only.

USB 3.0 Bracket (optional)

Impoentant
» Note that the pins of VCC and GND must be connected correctly to avoid possible
damage.

 If you want to use a USB 3.0 device, you must use the USB 3.0 cable to connect to
the USB 3.0 port.

Front Panel Audio Connector: JAUD1

This connector allows you to connect the front panel audio and is compliant with Intel®
Front Panel /0 Connectivity Design Guide.
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TPM Module connector: JTPM1

TPM module is optional

huwt o1y

* The MB layout in this figure is for reference only.

This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module) module (optional). Please
refer to the TPM security platform manual for more details and usages.

S/PDIF-Out Connector: JSP1

interface for digital audio transmission.

hur o1

This connector is used to connect S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format)

S/PDIF-Out Bracket (optional)

* The MB layout in this figure is for reference only.
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Chassis Intrusion Connector: JCI1

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the chassis is opened,
the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record this status
and show a warning message on the screen. To clear the warning, you must enter the

BIOS utility and clear the record.
&\ <

FORS
o,

o
;>

Front Panel Connectors: JFP1, JFP2

These connectors are for electrical connection to the front panel switches and LEDs.
The JFP1 is compliant with Intel® Front Panel /0O Connectivity Design Guide.

DLEDS3 Connector: JDLED3 (optional)

This is reserved for connecting the MSI future control card.
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Buttons
The mainboard provides the following buttons for you to set the computer’s function.

This section will explain how to change your mainboard’s function through the use of
button.

OC Genie Button: TURBO1

This button is used to auto-overclock for the system. Press this button to enable the
OC Genie function when the system is in power off state, meanwhile, the button will
light and lock. And then the system will automatically detect the optimum values to
overclock after booting the system. To disable the OC Genie function, please press the
button again after power off the system, meanwhile, the button light will off and unlock,
and the system will restore the default for next boot.

0

Impentant

* Please install the DDR3 1333 and up memory and equip better heat sink/ cooler with
OC Genie function.

» We do not guarantee the OC Genie overclocking range and the damages or risks
caused by the OC Genie overclocking behavior.

* You can disable the OC Genie function in BIOS setup. And we suggest you to save
the OC Genie configuration to overclocking profile in BIOS for future using.

Power Button: POWER1

This button is used to turn-on or turn-off the system. Press the button to turn-on or
turn-off the system.

@

Reset Button: RESET1

This button is used to reset the system. Press the button to reset the system.

@
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Voltage Check Point

Voltage Check Point: FV1

This voltage check point set is used to measure the current CPU/ CPU_VTT/ CPU_
GFX/ DDR/ PCH voltage.

CPU CPU_GFX PCH GND

[o] [o] [o] [o] [e] [e] [e]

CPU_VTT DDR GND

~

CPU voltage: measure the current CPU voltage

|z| |z| E E E 7 with CPU point and GND point by using a mul-

timeter.

-

CPU GND

CPU_VTT voltage: measure the current CPU_
] o] [=] [=] [o] |7 VTT voltage with CPU_VTT point and GND

point by using a multimeter.

-

CPU_VTT GND

CPU_GFX voltage: measure the current CPU
o] [e] =] [e] [2] |7 Integrated Graphic voltage with CPU_GFX point

and GND point by using a multimeter.

-

CPU_GFX GND

DDR voltage: measure the current DDR voltage

o] [o] [=] ] [=] | 7 with DDR point and GND point by using a mul-

timeter.

-

DDR GND

PCH voltage: measure the current PCH voltage

=] [o] [=] [=] ] 7 with PCH point and GND point by using a mul-

timeter.

-

PCH GND
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LED Status Indicators

000000

CPU Phase LEDs

BH|B68(88/68

”
CPU Phase LEDs

These LEDs indicate the current CPU power phase mode. Follow the instructions below
to read.

B Lights []off

100000 CPU is in 1 phase power mode.

10000 CPU is in 2 phase power mode.

[} I CPU is in 3 phase power mode.

ERRR00 CPU is in 4 phase power mode.

ERRRNC CPU is in 5 phase power mode.

(TR RRN] CPU is in 6 phase power mode.
Dual BIOS LED

The Dual BIOS LED indicates the BIOS status during system power on. Follow the
instructions below to read.

Off: Normal.

Blink (1 cycle/second): The primary BIOS failed.

Solid: Both primary and secondary BIOS failed.
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Jumper

Clear CMOS Jumper: JBAT1

There is a CMOS RAM onboard that has a power supply from an external battery to
keep the data of system configuration. With the CMOS RAM, the system can automati-
cally boot OS every time it is turned on. If you want to clear the system configuration,
set the jumper to clear data.

JBAT1
Keep Data Clear Data

Impontant

You can clear CMOS by shorting 1-2 pin while the system is off, then open it. Avoid
clearing the CMOS while the system is on; it will damage the mainboard.

En-23



MS-7681 Mainboard

Slots

PCIE (Peripheral Component Interconnect Express) Slot
The PCIE slot supports the PCIE interface expansion card.

PCIE x16 Slot

Impoentant

PCI (Peripheral Component Interconnect) Slot

The PCI slot supports LAN card, SCSI card, USB card, and other add-on cards that
comply with PCI specifications.

32-bit PCI Slot

When adding or removing expansion cards, make sure that you unplug the power
supply first. Meanwhile, read the documentation for the expansion card to configure
any necessary hardware or software settings for the expansion card, such as jumpers,
switches or BIOS configuration.

PCI Interrupt Request Routing
The IRQ, acronym of interrupt request line and pronounced I-R-Q, are hardware lines
over which devices can send interrupt signals to the microprocessor. The PCI IRQ pins
are typically connected to the PCI bus pins as follows:

Order1  Order2 Order3 Order4
PCI Slot1 INTA# INTB# INTC# INTD#
PCI Slot2 INTB# INTC# INTD# INTA#
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BIOS Setup

This chapter provides basic information on the BIOS Setup program and allows you to
configure the system for optimum use. You may need to run the Setup program when:
m  An error message appears on the screen during the system booting up, and
requests you to run BIOS SETUP.
®  You want to change the default settings for customized features.

Impentant

» The items under each BIOS category described in this chapter are under continuous
update for better system performance. Therefore, the description may be slightly
different from the latest BIOS and should be held for reference only.

» Upon boot-up, the 1st line appearing after the memory count is the BIOS version. It is
usually in the format:

E7681IMS.xxx 052011 where:

1st digit refers to BIOS type as E = EFI|

2nd - 5th digit refers to the model number.

6th digit refers to the chipset as | = Intel, N = nVidia, A = AMD and V = VIA.
7th - 8th digit refers to the customer as MS = all standard customers.

xxx refers to the BIOS version.

052011 refers to the date this BIOS was released.

Entering Setup

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test) process.
When the message below appears on the screen, press <DEL> key to enter Setup.

Press DEL to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup, restart
the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You may also
restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.
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Control
Keyboard | Mouse Description
<t i> \@)) Select ltem
Move the cursor
<Enter> 17\J Select Icon/ Field
Click/  Double-
click the left
button
<Esc> i) Jumps to the Exit menu or returns to the previous from
~_ a submenu
Click the right
button
<+> Increase the numeric value or make changes
<> Decrease the numeric value or make changes
<F1> General Help
<F4> CPU Specifications
<F5> Enter Memory-Z
<F6> Load optimized defaults
<F10> Save Change and Reset
<Esc> Exit
Sub-Menu

If you find a right pointer symbol (as shown in the right
view) appears to the left of certain fields that means a
sub-menu can be launched from this field. A sub-menu
contains additional options for a field parameter. You can
use arrow keys ( t{ ) or mouse to highlight the field and
press <Enter> or double-click the left mouse button to enter the sub-menu. Then you
can use the control keys to enter values and move from field to field within a sub-menu.
If you want to return to the previous menu, just press the <Esc > or click the right mouse
button.

General Help <F1>

The BIOS setup program provides a General Help screen. You can call up this screen
from any menu by simply pressing <F1>. The Help screen lists the appropriate keys to
use and the possible selections for the highlighted item. Press <Esc> to exit the Help
screen.

En-26



The Main Menu

Once you enter BIOS CMOS Setup Utility, the Main Menu will appear on the screen.
The Main Menu allows you to select from the setup functions.

CLLiICI<=i00= efficient Flexible Intelligent language X Close

Navigate with arrow keys o mouse. F1 = General Help, F4 = CPU Specifications,
F5 = Memory-2, F6 = Load Optimized Defaults, F10 = Save & Exit, Esc = Exit without saving.

»Language
After entering the Setup menu, you can see a “Language” button. Please click it and
select the language, at your desire, for the BIOS setting first.

» Green Power

Click “Green Power” icon to enter the menu. Use this menu to specify the power
phase.

> Utilities

Click “Utilities” icon to enter the menu. This menu provides the useful utility for you to
live update bios and hard disk backup.

» Overclocking
Click “Overclocking” icon to enter the menu. Use this menu to specify your settings for
frequency/voltage control and overclocking.

> Games

Click “Games” icon to enter the menu. This menu provides several games for you to
play.

> Settings

Click “Settings” icon to enter the menu. Use this menu to specify your settings for chipset
features, boot device and password.
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When enter the BIOS Setup utility, follow the processes below for general use.

1. Load Optimized Defaults : Select [Settings] -> [Save & Exit] -> [Restore Defaults]
and click on it. And then the screen shows a pop-up message as below. Select
[Yes] and click on it to load the default settings for optimal system performance.

Load Optimized Defaults

2. Setup Date/ Time : Select [Settings] -> [System Status] -> [System Date]/ [System
Time] and click on it. And then, you can key-in the Date, Time in their respective
fields.

CLLICI<XE=i0I= tficient Flexible Intelligent

QQ‘ . e ‘ Freguency

Set the Date. Use Tab to switch
betuween Data elements.

3. Save & Exit Setup : Select [Settings] -> [Save & Exit] -> [Save Changes and
Reboot] and click on it. And then the screen shows a pop-up message as below.
Select [Yes] and click on it to save the configurations and exit BIOS setup utility.

3ave & reset
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4. OC Menu Introduction : This menu is for advanced user who want to overclock the
mainboard.

CL_iCI<=i00= efficient Flexible,Intelligent

CPU Freguency

100.00 ¥ [l Adjust cPu Ratio

4+: Select Screen

1 select Item
Enter: Select

+/-: Change Opt.

Fi: General Help

F4: CPU Specif ications
FS: Memary-2

F&: Optimized Defaults
ESC: Exit

F10: Save & Reset

Version 1.23.1108. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

» Current CPU / DRAM Frequency
These items show the current clocks of CPU and Memory speed. Read-only.

» CPU Base Frequency [10KHz]
This item allows you to set the CPU Base clock (in 10KHz). You may overclock the CPU
by adjusting this value. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.

» Adjust CPU Ratio
This item controls the multiplier that is used to determine the internal clock speed of the

processor relative to the external or motherboard clock speed. It is available only when
the processor supports this function.

> Adjusted CPU Frequency
It shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

» Adjust CPU Ratio in OS
Enable this item, it will allow you to change the CPU ratio in OS by using MSI
application.

> Internal PLL Overvoltage
This item are used to adjust the PLL voltage.
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»EIST

The Enhanced Intel SpeedStep technology allows you to set the performance level of
the microprocessor whether the computer is running on battery or AC power. This field
will appear after you installed the CPU which supports speedstep technology.

» DRAM Frequency

This setting controls the frequency of memory.

» Extreme Memory Profile(X.M.P)

This item is used to enable/disable the Intel Extreme Memory Profile (XMP). For further
information please refer to Intel’s official website.

» Adjusted DRAM Frequency

It shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

»DRAM Timing Mode

Select whether DRAM timing is controlled by the SPD (Serial Presence Detect)
EEPROM on the DRAM module. Setting to [Auto] enables DRAM timings and the
following “Advanced DRAM Configuration” sub-menu to be determined by BIOS based
on the configurations on the SPD. Selecting [Link] or [Unlink] allows users to configure
the DRAM timings and the following related “Advanced DRAM Configuration” sub-menu
manually.

» Advanced DRAM Configuration

Press <Enter> to enter the sub-menu.

» Command Rate2
This setting controls the DRAM command rate.

»tCL

This controls the CAS latency, which determines the timing delay (in clock cycles)
before SDRAM starts a read command after receiving it.

»tRCD

When DRAM is refreshed, both rows and columns are addressed separately. This
setup item allows you to determine the timing of the transition from RAS (row address
strobe) to CAS (column address strobe). The less the clock cycles, the faster the
DRAM performance.

>tRP

This setting controls the number of cycles for Row Address Strobe (RAS) to be
allowed to precharge. If insufficient time is allowed for the RAS to accumulate its
charge before DRAM refresh, refreshing may be incomplete and DRAM may fail
to retain data. This item applies only when synchronous DRAM is installed in the
system.

»tRAS

This setting determines the time RAS takes to read from and write to memory cell.

»tRFC

This setting determines the time RFC takes to read from and write to a memory
cell.

»tWR
Minimum time interval between end of write data burst and the start of a precharge
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command. Allows sense amplifiers to restore data to cells.

»tWTR
Minimum time interval between the end of write data burst and the start of a column-
read command. It allows I/O gating to overdrive sense amplifiers before read
command starts.
»tRRD
Specifies the active-to-active delay of different banks.
»tRTP
Time interval between a read and a precharge command.
»tFAW
This item is used to set the tFAW (four activate window delay) timing.
»tWCL
This item is used to set the tWCL (Write CAS Latency) timing.
»tCKE
This item is used to set the tCKE timing.
» Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu. And you can set the advanced memory timing
for each channel.
»tRRDR/ tRRDD/ tWWDR/ tWWDD/ tRWDRDD/ tWRDRDD/ tRWSR
These items is used to set the memory timings for memory channel 1/ 2.

»GT OverClocking
This item allows you to enable/ disable the overclocking of integrated graphics.

»GT Ratio
This setting controls the ratio of integrated graphics frequency to enable the integrated
graphics to run at different frequency combinations.

» Spread Spectrum

When the mainboard’s clock generator pulses, the extreme values (spikes) of the pulses
create EMI (Electromagnetic Interference). The Spread Spectrum function reduces the
EMI generated by modulating the pulses so that the spikes of the pulses are reduced
to flatter curves.

Impontant

* Ifyou do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal system
stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the value of Spread
Spectrum for EMI reduction.

» The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and the
system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum value, please
consult your local EMI regulation.

* Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a slight
jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause your
overclocked processor to lock up.
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»VDroop Control
This item is used to select the VDroop control mode.

»CPU Core Voltage/ CPU 1/0 Voltage/ DRAM Voltage/ GPU Voltage/ System Agent
Voltage(SA)/ CPU PLL Voltage/ DDR_VREF_CA_A/ DDR_VREF_CA_B/ DDR_VREF_
DA_A/ DDR_VREF_DA_B/ PCH 1.05

These items are used to adjust the voltage of CPU, Memory and chipset.

» Current CPU Core Voltage/ Current CPU /O Voltage/ Current DRAM Voltage/ Current
GPU Voltage
These items show current CPU Core/ CPU 1/0/ DRAM/ GPU voltage. Read-only.

» Overclocking Profiles
Press <Enter> to enter the sub-menu.

» Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Press <Enter> to enter the sub-menu. In the sub-menu, these items are used to save
the current settings, and you can to load the settings from the stored profile.

» OC Retry Count

When overclocking has failed, setting this item as [1, 3] will allow system to reboot
1/ 3 times with the same overclocked configuration. If overclocking has failed every
time, the system will restore the defaults.

» CPU Specifications
Press <Enter> to enter the sub-menu. The submenu shows the information of installed
CPU.

» CPU Technology Support
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu shows the installed CPU
technologies. Read only.

» MEMORY-Z
Press <Enter> to enter the sub-menu.

» DIMM1~4 Memory SPD
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu displays the informations of
installed memory.

» X.M.P Support Information
Press <Enter> to enter the sub-menu. These items display the current status of the
X.M.P support information. Read only.

»CPU Features
Press <Enter> to enter the sub-menu:

» Hyper-threading

The processor uses Hyper-Threading technology to increase transaction rates and
reduces end-user response times. The technology treats the two cores inside the
processor as two logical processors that can execute instructions simultaneously. In
this way, the system performance is highly improved. If you disable the function, the
processor will use only one core to execute the instructions. Please disable this item
if your operating system doesn’t support HT Function, or unreliability and instability
may occur.
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Enabling the functionality of Hyper-Threading Technology for your computer system
requires ALL of the following platform Components:

* CPU: An InteP Processor with HT Technology;

» Chipset: An IntelP Chipset that supports HT Technology;

» BIOS: A BIOS that supports HT Technology and has it enabled;

» OS: An operating system that supports HT Technology.

For more information on Hyper-threading Technology, go to:
http://www.intel.com/technology/platform-technology/hyper-threading/

> Active Processor Cores
This item allows you to select the number of active processor cores.

> Limit CPUID Maximum
It is designed to limit the listed speed of the processor to older operating systems.

» Execute Disable Bit

Intel's Execute Disable Bit functionality can prevent certain classes of malicious
“buffer overflow” attacks when combined with a supporting operating system. This
functionality allows the processor to classify areas in memory by where application
code can execute and where it cannot. When a malicious worm attempts to insert
code in the buffer, the processor disables code execution, preventing damage or
worm propagation.

> Intel Virtualization Tech

This item is used to enable/disable the Intel Virtualization technology. For further
information please refer to Intel’s official website.

> Intel VT-D Tech

This item is used to enable/disable the Intel VT-D technology. For further information
please refer to Intel’s official website.

»Power Technology

This item allows you to select the Intel Dynamic Power technology mode.

» C1E Support
To enable this item to read the CPU power consumption while idle. Not all processors
support Enhanced Halt state (C1E).

» OverSpeed Protection

Overspeed Protection function can monitor the current CPU draws as well as its
power consumption. If it exceeds a certain level, the processor automatically reduces
its clock speed. If you want to overclock your CPU, set it to [Disabled].

> Intel C-State

C-state is a power management state that significantly reduces the power of the
processor during idle. This field will appear after you installed the CPU which
supports c-state technology.

» Package C-State limit

This feild allows you to select a C-state mode.
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» Long duration power limit(W)
This field allows you to adjust the TDP limit for the long duration.

» Long duration maintained(ms)
This field allows you to adjust the maintaining time for long duration power limit.

> Short duration power limit(W)
This field allows you to adjust the TDP limit for the short duration.

> Primary plane turbo power limit(W)
This field allows you to adjust the TDP limit for the primary plane turbo.
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Software Information

Take out the Driver/Utility DVD that is included in the mainboard package, and place
it into the DVD-ROM drive. The installation will auto-run, simply click the driver or
utility and follow the pop-up screen to complete the installation. The Driver/Utility DVD
contains the:

- Driver menu : It provides available drivers. Install the driver by your desire and to

activate the device.

- Utility menu : It allows you to install the available software applications.

- Service base menu : Through this menu to link the MSI officially website.

- Product info menu : It shows the newly information of MSI product.

- Security menu : It provides the useful antivirus program.

Imperntant

Please visit the MSI officially website to get the latest drivers and BIOS for better system
performance.
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Spezifikationen

Prozessoren

® |ntel® Core™ i7/ Core™ i5 /Core™ i3/ Pentium® Celeron®Prozessor fiir Sockel
LGA1155
(Weitere CPU Informationen finden Sie unter
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Chipsatz

= |ntel®Z68 (B3) Chipsatz

Speicher

® 4 DDR3 DIMMs unterstiitzen DDR3 2133(OC)/ 1600(0OC)/ 1333/ 1066 DRAM (max.
32GB)

m Unterstitzt die Modus Dual-Kanal
(Weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen finden Sie unter
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN
® Unterstitzt Gb LAN (10/100/1000) uber Realtek® RTL8111E

Audio

® Onboard Soundchip Realtek® ALC892

m 8-Kanal Audio-Ausgang mit ,Jack Sensing“
m Erflllt die Azalia Spezifikationen

SATA

m 4 SATA 6Gb/s Anschliisse

- (SATA1~2) lber Intel®Z68

- (SATA7~8) liber Marvell®9128 (Z68A-GD65)
m 4 SATA 3Gb/s Anschliisse (SATA3~6) Uber Intel®Z68
RAID

m SATA1~6 unterstiitzen Intel® Rapid Storage Technologie (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10)
Uber Intel® Z68, unterstiitzen SSD-Caching fiir das System der Beschleunigung
m SATA7~8 unterstltzen die Modi RAID 0/ 1 Giber Marvell® SE9128

USB 3.0
m 2 USB 3.0 Anschliisse und 1 USB 3.0 Onboard-Anschluss tiber den NEC D720200

BIOS

m Unterstltzt Dual BIOS (Z68A-GD65)
m Unterstutzt Single BIOS (Z68A-GD55)
Multi-GPU

= Unterstitzt die ATI® CrossFireX™ Technologie
= Unterstitzt die NVIDIA® SLI™ Technologie
= Unterstitzt die Lucid® VIRTU Technologie
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Anschliisse

® Hintere Ein-/ und Ausgénge
- 1 PS/2 Tastatur-/Mausanschluss
- 1 CMOS leeren-Taste
- 1 koaxialer S/PDIF-Ausgang
- 1 optischer S/PDIF-Ausgang
- 4 USB 2.0 Anschlisse
- 1 HDMI Anschluss**
- 1 VGA Anschluss**
- 1 DVI-D Anschluss**
- 1 LAN Anschluss
- 2 USB 3.0 Anschlisse
- 6 Audiobuchsen
**(Die VGA, DVI-D & HDMI Anschlisse nur arbeiten mit integriertem
Grafikprozessor)
® On-Board
- 3 USB 2.0 Stiftleisten
- 1 USB 3.0 Stiftleiste
- 1 Gehausekontaktschalter
- 1 S/PDIF-Ausgang Stiftleiste
- 1 Audio Stiftleiste fiir Gehause Audio Ein-/ Ausgange
- 1 TPM Stiftleiste
- 1 Serielle Stiftleiste
- 1 Spannungsmesspunkte
- 1 DLEDS3 Anschluss (optional)
- 1 0OC Genie Taste
- 1 Ein-/ Ausschalter
- 1 Reset-Taste

Steckplatze

m 2 PCIE x16-Steckplatze

m 3 PCIE x1-Steckplatze

m 2 PCI-Steckplétze, unterstiitzen 3,3V/ 5V PCI Bus Interface
Form Faktor

m ATX (30,5 cm X 24,5 cm)

Montage
® 9 Montagebohrungen

Wenn Sie flr Bestellungen von Zubehdr Teilenummern bendtigen, finden Sie diese auf
unserer Produktseite unter http://www.msi.com/index.php
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Komponenten-Ubersicht

SYSFAN2, De-15 CPUFAN, De-15  FV1, De-21
JPWR2, De-11 CPU, De-6 DDRS, De-0 ‘
| SYSFANT, De-15
Rucktafel, | — TURBO1, De-20
De-12
L JPWR1, De-11
{ | JDLEDS, De-19
@
| SYSFAN3~4, De-15
PCIE, De-24 ) |— SATA1~8, De-14
[ JBAT1, De-23
PCI, De-24 — JCI1, De-19
JTPM1, De-18
JAUD1, De-17 — | JFP1, JFP2, De-19
JSP1, De-18 JUSB1/JUSB2 / JUSB3, De-16
JCOM1, De-15 JUSB4, De-17

RESET1, De-20

POWERT1, De-20
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Schraubenlocher

Wenn Sie das Mainboard zu installieren, miissen Sie das Mainboard in das Chassis
in der korrekten Richtung setzen. Die Standorte von Schraubenléchern auf dem Main-
board sind wie nachfolgend gezeigt.

(=) CEEEEE B
s

Die Seite muss
nach hinten, die
Position fir die
E/A-Abschirmung
des Chassis.

]
O,

A0|00/06,06|%0°

(BIEERER
s

@

oo

<O: —» Schraubenlécher

Verweisen Sie das obige Bild, um Abstandshalter in den entsprechenden Orten auf
Chassis installieren und dann Schraube durch das Mainboard Schraubenldcher in den
Abstandshaltern.

» Zur Verhiitung von Schdden auf dem Mainboard, jeglichen Kontakt zwischen dem
Mainboard Stromkreis und dem Chassis oder unnétige Abstandshalter montiert auf
dem Chassis ist verboten.

* Bitte stellen Sie sicher, dass keine metallischen Komponenten auf dem Mainboard
ausgesetzt ist oder innerhalb des Chassis, Kurzschluss des Mainboards verursachen
kann.
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CPU (Prozessor)

Wenn Sie die CPU einbauen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf der CPU einen Kiihler
anbringen, um Uberhitzung zu vermeiden. Verfiigen Sie lber keinen Kiihler, setzen
Sie sich bitte mit lnrem Handler in Verbindung, um einen solchen zu erwerben und zu
installieren.

Um die neuesten Informationen zu unterstiitzten Prozessoren zu erhalten, besuchen
Sie bitte http://www.msi.com/service/cpu-support

Vichtig,

Uberhitzung

Uberhitzung beschadigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine
korrekte Funktionsweise des CPU Kiihlers sicher, um die CPU vor Uberhitzung zu
schiitzen. Uberpriifen Sie eine gleichmaBige Schicht der thermischen Paste (oder ther-
mischen Klebeandes) zwischen der CPU und dem Klihlblech anwenden, um Wérme-
ableitung zu erhéhen.

CPU Wechsel
Stellen Sie vor einem Wechsel des Prozessors stets sicher, dass das ATX Netzteil
ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist, um die Unversehrtheit der CPU zu
gewaébhrleisten.

Ubertakten

Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Ubertakten unterstiitzt. Stellen Sie
Jjedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden Einstel-
lungen wéhrend des Ubertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch des Betriebes
aullerhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden. Wir tibernehmen
keinerlei Garantie fiir die Schdden und Risiken, die aus unzuldssigem oder Bet rieb
jensei ts der Produktspezifikationen resultieren.

\
Erklarung zur LGA 1155 CPU

Die Obserseite der LGA 1155 CPU. Vergessen Sie nicht, etwas Siliziumwarmel-
eitpaste auf die CPU auf zut ragen,um eine Ableitung der Hitze zu erzielen.

Justierung Justierung

Das gelbe Dreieck
des Prozessors
definiert die Position
K des ersten Pins j
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CPU & Kiihler Einbau

Wenn Sie die CPU einbauen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf der CPU einen Kihler
anbringen, um Uberhitzung zu vermeiden. Vergessen Sie nicht, etwas Siliziumwéarmel-
eitpaste auf die CPU aufzutragen, bevor Sie den Prozessorkuhler installieren, um eine
Ableitung der Hitze zu erzielen.

Folgen Sie den Schritten unten, um die CPU und den Kuhler ordnungsgemaf zu instal-
lieren. Ein fehlerhafter Einbau fihrt zu Schaden an der CPU und dem Mainboard.

1. Offnen Sie den Sockelverschluss- 2. Klappen Sie den Hebel ganz auf
hebel. und offnen Sie die Metallver-
schluss-klappe.

3. Vergewissern Sie sich anhand der 4. Entfernen Sie die Plastikabdeckung.

Justiermarkierungen und dem gel- SchlieBen Sie die Abdeckung des
ben Dreieck, daR die CPU in der Sockels und driicken Sie den Ver-
korrekten Position ist. Setzen Sie an- schlusshebel mit leichtem Druck
schlieRend die CPU in den Sockel. nach unten.

Vichtig,

Begutachten Sie, ob die CPU richtig im Sockel sitzt. Falls nicht, zeihen Sie die CPU
durch eine rein vertikale Bewegung wieder heraus. Versuchen Sie es erneut.
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5. Arretieren Sie den Hebel unter dem 6. Kontrollieren Sie die vier Haken sind
Rickhaltehaken des CPU-Sockels. in richtiger Position, bevor Sie die
Kuhlvorrichtung anbringen. Driicken
Sie den Verschlusshebel mit leich-
tem Druck nach unten und arretieren
Sie den Hebel unter dem Rickhalte-

haken des CPU-Sockels.

7. Flhren Sie den CPU-Kihler Uber 8. Schliellich verbinden Sie das

den CPU-Sockel. Drehen Sie das Stromkabel des CPU Lifters mit dem
Mainboard um und vergewissern Sie Anschluss auf dem Mainboard.

sich, dass das der Kihler korrekt in-

stalliert ist.

N

 Stellen Sie sicher, dass Ihr CPU Kiiher fest eingebaut ist, bevor Sie Ihr System an-
schalten.

» Bertihren Sie die Pins des CPU Sockels nicht, um Schaden zu vermeiden.

* Wenn keine CPU installiert ist, schiitzen Sie immer den CPU-Sockel durch die Plas-
tikabdeckung.

» Beziehen Sie bitte sich die auf Unterlagen im CPU Klihlerpaket fiir mehr Details (iber
die CPU Kiihlerinstallation.

 Priifen Sie die Status der CPU im BIOS.
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Speicher

Diese DIMM-Steckplatze nehmen Arbeitsspeichermodule auf. Die neusten Informa-
tionen Uber kompatible Bauteile finden Sie unter http://www.msi.com/service/test-re-

port

DDR3 I ‘
240-polig, 1,5V ‘ i T i
| 1 1 |

48x2=96 Pole 72x2=144 Pole

Populationsregeln fir Dual-Kanal-Speicher

Im Dual-Kanal-Modus kénnen Arbeitsspeichermodule Daten tber zwei Datenbusleitun-
gen gleichzeitig senden und empfangen. Durch Aktivierung des Dual-Kanal-Modus wird
die Leistung Ihres Systems verbessert. Bitte beachten Sie die folgenden Abbildungen
zur Veranschaulichung der Populationsregeln im Dual-Kanal-Modus.

0 r——

O e

mﬁm- DIMM4

g installiert

£ leer

Wichtig,

* DDR3 und DDR2 kénnen nicht untereinander getauscht werden und der Standard
DDR3 ist nicht abwértskompatibel. Installieren Sie DDR3 Speichermodule stets in
DDR3 DIMM Siots.

« Stellen Sie im Zweikanalbetrieb bitte sicher, dass Sie Module des gleichen Typs und
identischer Speicherdichte in den DIMM Slots unterschiedlicher Kanéle verwenden.

« Um einen sicheren Systemstart zu gewéhrleisten, bestiicken Sie immer DIMM1 zu-
erst.

» Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird nur eine Systemdichte bis 31+GB
(nicht volle 32GB) erkannt, wenn jeder DIMM Slot mit einem 8GB Speichermodul
besetzt wird.
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Vorgehensweise beim Einbau von Speicher Modulen

1. Die Speichermodulen haben nur eine Kerbe in der Mitte des Moduls. Sie passen
nur in einer Richtung in den Sockel.

2. Stecken Sie das Arbeitsspeichermodul senkrecht in den DIMM-Steckplatz ein.
Driicken Sie anschliend das Arbeitsspeichermodul nach unten, bis die Kontakt-
seite richtig tief in dem DIMM-Steckplatz sitzt. Der Kunststoffbligel an jedem Ende
des DIMM-Steckplatzes schnappt automatisch ein, wenn das Arbeitsspeichermodul
richtig eingesetzt ist.

3. Prifen Sie von Hand, ob das Arbeitsspeichermodul von den seitlichen Bugeln am
DIMM-Steckplatz richtig gehalten wird.

Die goldenen Kontakte sind kaum zu sehen, wenn das Arbeitsspeichermodul richtig im
DIMM-Steckplatz sitzt.
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Stromversorgung
ATX 24-poliger Stromanschluss: JPWR1

Mit diesem Anschluss verbinden Sie den ATX 24-poligen Anschluss des Netzteils.
Achten Sie bei dem Verbinden des ATX 24-poligen Stromanschlusses darauf, dass
der Anschluss des Netzteils richtig auf den Anschluss an der Hauptplatine ausgerichtet
ist. Driicken Sie dann den Anschluss des Netzteils fest nach unten, um eine richtige
Verbindung zu gewahrleisten.

Sie kdnnen auch den 20-poligen ATX-Stromanschluss des Netzteils verwenden. In die-
sem Fall muss eine Ecke des 20-poligen ATX-Stromanschlusses des Netzteils auf den
Pol 1 bzw. Pol 13 des Anschlusses an der Hauptplatine ausgerichtet werden.

ATX 8-poliger Stromanschluss: JPWR2

Dieser Anschluss wird verwendet, um die CPU mit Strom zu versorgen.

Stellen Sie sicher, dass diese Anschllisse mit den richtigen Anschliissen des Netzteils
verbunden werden, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.
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Rucktafel

Koaxialer
Tastatun/ M S/PDIF-  USB20 VGA Anschluss
astatur/ Maus Ausgang nschiuss

O O
®) ©)| | Line-In RS-Out
o) s

Line-Out CS-Out

@ )0 0.0

@
H

I E

I 1]

Mic
USB 2.0 Optischer HDMI USB 3.0 DVI-D Anschluss
Anschluss S/PDIF-  Anschluss Anschluss
Ausgang
» Maus/Tastatur

Die Standard PS/2® Maus/Tastatur Stecker DIN ist fir eine PS/2® Maus/Tastatur.

»USB 2.0 Anschluss

Der USB (Universal Serial Bus) Anschluss zum direkten Anschluss von USB-Geraten,
wie etwa Tastatur, Maus oder weiterer USB-kompatibler Gerate.

»USB 3.0 Anschluss

Der USB 3.0 Anschluss ist abwartskompatibel mit USB 2.0-Geraten. Unterstiitzt Daten-
transferraten bis 5 Gbit/s (SuperSpeed).

Wenn Sie ein USB 3.0 Gerét verwenden méchten, miissen Sie das USB 3.0 Kabel
verwenden, um an das USB 3.0 Anschluss anzuschlief3en.

»CMOS leeren-Taste

Auf dem Mainboard befindet sich ein CMOS RAM, dass durch eine zusatzliche
Batterie versorgt wird um Daten der Systemkonfiguration zu speichern. Mit diesem
CMOS RAM kann das System bei Betatigung des Netzschalters jederzeit automatisch
hochgefahren werden. Wenn Sie die Systemkonfiguration Idschen wollen, missen Sie
die Steckbriicke fir kurze Zeit umsetzen (Clear Data). Driicken Sie die Taste zum
Léschen der Daten.

« Stellen Sie sicher, dass das System ausgeschaltet ist, bover Sie den CMOS Speicher
in den Werkszustand zurlicksetzen.

» Nachdem es diesen Taster zu den klare CMOS Daten in einem Leistung-Auszustand
(G3) betétigt hat, startet das System automatisch.

» Koaxialer S/PDIF-Ausgang

Dieser S/PDIF-Ausgang (Sony & Philips Digital Interconnect Format) dient als digitale
Schnittstelle zur Audioausgabe zur den externen Lautsprechern durch ein Koaxialka-
bel.

» Optischer S/PDIF-Ausgang

Dieser S/PDIF-Ausgang (Sony & Philips Digital Interconnect Format) dient als digitale
Schnittstelle zur Audioausgabe zur den externen Lautsprechern durch ein optischen
Fasernkabel.
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> HDMI Anschluss

Das High-Definition Multimedia Interface (kurz HDMI) ist eine Schnittstelle fur die
volldigitale Ubertragung von dekomprimierten Audio- und Video-Daten. Dieser HDMI
unterstutzt alle Formate fir Fernsehen, einschlieBlich Standard- und Enhanced- oder
HD-Video sowie das Audioformate der Unterhaltungselektronik.

»VGA Anschluss
Die DB 15-Pin Buchse dient zum Anschluss eines VGA Monitors.

> DVI-D Anschluss

Der DVI-D (Digital Visual Interface-Digital) Anschluss erlaubt lhnen, einen LCD Monitor
anzuschlieln. Es stellt eine digitale Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischem dem
Computer und dem Bildschirm her. Um einen LCD Monitor anzuschlie®n, verbinden
Sie dessen Stecker einfach mit dem DVI-D Anschluss des Mainboards und stellen Sie
sicher, dass das andere Ende des Kabels ordnungsgemaf mit dem Monitor verbunden
ist.(Weitere Informationen kénnen Sie dem Handbuch lhres Monitors entnehmen.).

Vichtig,

Die HDMI-, VGA- und DVI-D-Anschliisse auf dem Mainboard sind dazu entworfen,
um als IGP (Integrated Graphics Processor - integriertem Grafikprozessor) zu dienen.
Wenn Sie einen Prozessor ohne integrierten Grafikchip installiert haben, haben diese
DisplayPorts keine funktion.

>LAN
Die Standard RJ-45 Buchse ist fir Anschlus zum an .
. Gelb =) = Griin/ Orange
ein Lokales Netzwerk (Local Area Network - LAN).
Hier kann ein Netzwerkkabel angeschlossen werden.
LED Farbe LED Status Zustand
Links Gelb Aus Keine Verbindung mit dem LAN.
An (Dauerleuchten) Verbindung mit dem LAN.
An (heller & pulsierend) | Der Computer kommuniziert mit einem anderen Rechner im LAN.
Rechts | Griin Aus Gewahlte Datenrate 10 MBit/s.
An Gewahlte Datenrate 100 MBit/s.
Orange | An Gewahlte Datenrate 1000 MBit/s.

> Audioanschliisse
Diese Audioanschlisse dienen zur Verbindung mit Audiogeraten. Durch die Farben
erkennen Sie die unterschiedlichen Funktionen der Audioanschlisse.
®  Line-In (Blau) - Der Anschluss “Line In” kann einen externen CD-Player, Tape-
player oder ein sonstiges Audiogerat aufnehmen.
®  Line-Out (Griin) - An den Anschluss “Line Out” kdnnen Sie Lautsprecher oder
Kopfhérer anschlieRen.
Mikrofon (Rosa) - Der Anschluss “Mic” nimmt ein Mikrofon auf.
RS-Out (Schwarz) - Dieser Anschluss nimmt die hinteren Surround-Lautspre-
cher im 4/ 5,1/ 7,1-Kanalmodus auf.
m  CS-Out (Orange) - Dieser Anschluss nimmt die mittleren oder Subwoofer- Laut-
sprecher im 5,1/ 7,1-Kanalmodus auf.
m  SS-Out (Grau) - Dieser Anschluss nimmt die seitlichen Surround-Lautsprecher
im 7,1-Kanalmodus auf.
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Anschlissen

Serial ATA Anschluss: SATA1~8

Der Anschluss ist eine Hochgeschwindigkeitsschnittstelle der Serial ATA. Pro An-
schluss kann ein S-ATA Gerat angeschlossen werden.

* Das MB-Layout in dieser Abbildung haben nur Orientierungscharakter.

SATA1~2 (6Gb/s)
werden durch Intel® Z68 unterstitzt

SATA3~6 (3Gb/s)
werden durch Intel® Z68 unterstltzt

SATAT7~8 (6Gb/s)
werden durch Marvell® 9128
unterstitzt (optional)

Bitte falten Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem Winkel von 90 Grad, da dies zu
Datenverlusten wéhrend der Datenlibertragung fiihrt.
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Serieller Anschluss: JCOM1

Es handelt sich um eine 16550A Kommunikationsschnittstelle, die 16 Bytes FIFOs
sendet/empfangt. Hier Iasst sich eine serielle Maus oder andere serielle Gerate direkt
anschlieflen.

Stromanschlisse fir Lifter: CPUFAN,SYSFAN1~4

Die Anschlusse unterstltzen aktive Systemlufter mit +12V. Wenn Sie den Anschluss
herstellen, sollten Sie immer darauf achten, dass der rote Draht der positive Pol ist, und
mit +12V verbunden werden sollte. Der schwarze Draht ist der Erdkontakt und sollte mit
GND verbunden werden. Ist Ihr Mainboard mit einem Chipsatz zur Uberwachung der
Systemhardware versehen, dann brauchen Sie einen speziellen Lifter mit Tacho, um
die Vorteile der Steuerung des CPU Lifters zu nutzen.

CPUFAN/
SYSFAN1

* Bitte informieren Sie sich auf der offiziellen Website vom Prozessor liber empfohlene
CPU Klihler oder fragen Sie lhren Héndler nach einem geeigneten Llifter.

* CPUFAN, SYSFANT1 unterstiitzen die Smart-Llifterkontrolle. Sie kénnen das Utility
Control Center installieren, welches automatisch die Geschwindigkeiten des Llifters
in Abhéngigkeit von der tatsdchlichen Temperaturen steueren.

* CPUFAN und SYSFANT1 kénnen die Liifter/Kihler mit drei- und vierpoligen Steckern
untersttitzen.
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USB Vorderanschluss: JUSB1 / JUSB2 / JUSB3

Dieser Anschluss entspricht den Richtlinien des Intel® I/O Connectivity Design Guide.
Er ist bestens geeignet, Hochgeschwindigkeits- USB- Peripheriegerate anzuschliellen,
wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Player, Drucker, Modems und
ahnliches.

Das JUSB1 unterstitzt die neue Super-Charger-Technologie von MSI, die mit einer
schnellen Ladefunktion jederzeit zum Aufladen lhrer Smartphone bietet.

Wenn |hr System in Status SO/ S1 ist, miissen Sie das MSI-Anwendung, SuperCharg-
er, zum Steuern des JUSB1 installieren. Wenn die Anwendung auf “On” gesetzt ist,
kann sie den Smartphone tber JUSB1 schnell laden, aber die Datenlbertragung und
Synchronisation deaktiviert werden. Wenn die Anwendung auf “Off” gesetzt ist, wird
JUSB1 als ein normaler USB-Anschluss arbeiten. In S3 / S4 / S5 Zustand kann JUSB1
noch mit einer schnellen Ladefunktion ohne Betriebssystem bieten, ganz gleich, ob Sie
den Smartphone nicht stecken oder weider stecken.

* Das MB-Layout in dieser Abbildung haben nur Orientierungscharakter.

USB 2.0 Slotblech (optional)

Wichtig,

* Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND (Erdlei-
tung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu Schaden
kommen.

» FiriPad: Das JUSB1 kann noch iPad in S3-, S4- und S5-Zustand aufladen.

* Bitte beachten Sie, dass wir nur ein Gerét einmal fiir den Ladevorgang zu verbinden
empfehlen .

» Die Super-Charger Technologie wére bei bestimmten Modellen verftigbar, finden Sie
bitte die Modellliste auf diese MSI-Website.

* Wenn Sie die Gerét im Status S1 laden, empfehlen wir lhnen, die Gerét nicht zu
entfernen.
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USB 3.0 Vorderanschluss: JUSB4
Der USB 3.0 Anschluss ist abwartskompatibel mit USB 2.0-Geraten. Unterstiitzt Daten-

transferraten bis 5 Gbit/s (SuperSpeed).
T )
Lo

hut oy

i * Das MB-Layout in dieser Abbildung haben nur Orientierungscharakter.

USB 3.0 Slotblech (optional)

* Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND (Erdlei-
tung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu Schdden
kommen.

» Wenn Sie ein USB 3.0 Geréat verwenden mdéchten, miissen Sie das USB 3.0 Kabel
verwenden, um an das USB 3.0 Anschluss anzuschlief3en.

Audioanschluss des Frontpanels: JAUD1

Dieser Anschluss ermdglicht den Anschluss von Audioein und -ausgangen eines Front-
panels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des “ Intel® Front Panel I/O Connectiv-
ity Design Guide”.
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TPM Anschluss: JTPM1

Dieser Anschluss wird fiir das optionale TPM Modul (Trusted Platform Module) ver-
wendt. Weitere Informationen Uber den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehm-
en Sie bitte dem TPM Plattform Handbuch.

TPM Modul ist optional

* Das MB-Layout in dieser Abbildung haben nur Orientierungscharakter.

S/PDIF-Ausgang: JSP1

Die S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) Schnittstelle wird fiir die Uber-
tragung digitaler Audiodaten verwendet.

* Das MB-Layout in dieser Abbildung haben nur Orientierungscharakter.

S/PDIF-Ausgang Slotblech (optional)
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Gehausekontaktanschluss: JCI1

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wird das Gehause geoff-
net, wird der Schalter geschlossen und das System zeichnet dies auf und gibt auf dem
Bildschirm eine Warnung aus. Um die Warnmeldung zu I6schen, muss das BIOS auf-
gerufen und die Aufzeichnung geldscht werden.

FORS
o,

o
;>

Frontpanel Anschlisse: JFP1, JFP2

Diese Anschlisse sind fiir das Frontpanel. Sie dienen zum Anschluss der Schalter und
LEDs des Frontpanels. JFP1 erfillt die Anforderungen des “Intel® Front Panel I/O Con-
nectivity Design Guide”.

DLEDS3 Anschluss: JDLEDS3 (optional)

Dieser Anschluss ist fur Verbindung der zukiinftigen Steuerkarte von MSI reserviert.

De-19



MS-7681 Mainboard
|

Tasten

Das Motherboard unterstltzt die folgende Tasten, um die Funktion des Computers
einzustellen. Dieser Abschnitt beschreibt, wie man die Funktionen des Motherboards
durch den Gebrauch der Taste andert.

OC Genie Taste: TURBO1

Diese Taste wird zum Selbstlibertaktung fir das System benutzt. Driicken Sie diese
Taste, um der OC Genie Funktion zu ermdglichen, wenn das System im spannung-
slosen Zustand ist, unterdessen die Taste beleuchtet und sich verriegelt. Nach dem
Boot des Systems und wird das System die optimalen Werte automatisch ermitteln und
Uibertaktet das System automatisch. Um die OC Genie Funktion zu sperren, driicken
Sie bitte die Taste wieder nach der Abschaltung des Systems. Gleichzeitig schaltet und
entsperren die Tastelicht aus. Das System stellt die Standard-Werte fur nachste Start
wiederher.

0

* Bitte installieren Sie DDR3 1333 und gré3er Speicher und riisten Sie bessere Kiih-
Ikopper/ Kiihler mit OC Genie Funktion aus.

 Wir garantieren nicht der OC Genie Ubertaktungs-Bereich und die Beschadigun-
gen oder die Gefahren, die durch das OC Genie Ubertaktungsverhalten verursacht
werden.

+ Sie kénnen die OC Genie Funktion in der BIOS-Einstellung sperren. Und wir schia-
gen Sie vor, um die OC Genie Konfiguration zu Ubertaktungsprofil im BIOS fiir die
zukunftigen Verwenden zu speichern.

Ein-/Ausschalter: POWER1

Dieser Ein-/ Ausschalter verwendet, um das System ein- und auszuschalten. Driicken
Sie diese Taste, um das System ein- bzw. auszuschalten.

@

Reset-Taste: RESET1 Diese Reset-Taste wird verwendet, um das System
zurlickzusetzen. Driicken Sie die Taste, um das System zurlickzusetzen.

@
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Spannungsmesspunkte

Spannungsmesspunkte: FV1

Die Einstellung der Spannungsmesspunkte wird verwendet, um die gegenwartige CPU/
CPU_VTT/ CPU_GFX/ DDR/ PCH Spannung zu messen.

CPU CPU_GFX PCH GND

[o] [o] [o] [o] [e] [e] [e]

CPU_VTT DDR GND

~

CPU Spannung: Messen Sie die gegenwartige

o] [e] [=] [=] [2] |7 CPU Spannung mit CPU Punkt und GND Punkt

mit einem Multimeter.

-

CPU GND

CPU_VTT Spannung: Messen Sie die gegen-
] o] [=] [=] [o] |7 wartige CPU_VTT Spannung mit CPU_VTT

Punkt und GND Punkt mit einem Multimeter.

-

CPU_VTT GND

CPU_GFX Spannung: Messen Sie die gegen-
o] [e] =] [e] [o] |7 wartige CPU integrierte Grafik-Spannung mit
CPU_GFX Punkt und GND Punkt mit einem
CPU_GFX GND Multimeter.

-

DDR Spannung: Messen Sie die gegenwartige
[c] [=] [] [@ [=] [@ [=] |7 DDR Spannung mit DDR Punkt und GND Punkt

mit einem Multimeter.

-

DDR GND

PCH Spannung: Messen Sie die gegenwartige
=] [o] [=] [=] ] 7 PCH Spannung mit PCH Punkt und GND Punkt

mit einem Multimeter.

-

PCH GND
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LED Statusanzeige

000000

© b s

EEEEER

BH|B68(88/68

CPU Phase LEDs

Diese LEDs zeigen den gegenwartigen CPU Auslastungsgrad an. Lesen Sie die folgen-
den Anweisungen.

l Leuchtet |:| Aus

100000 CPU befindet sich im 1-Leistungsphasenmodus.

10000 CPU befindet sich im 2-Leistungsphasenmodus.

[} I CPU befindet sich im 3-Leistungsphasenmodus.

10000 CPU befindet sich im 4-Leistungsphasenmodus.

100N CPU befindet sich im 5-Leistungsphasenmodus.

(TR RRN] CPU befindet sich im 6-Leistungsphasenmodus.
Dual BIOS LED

Das Dual BIOS LED zeigt den BIOS-Status wahrend des Systemstarts. Lesen Sie die
folgenden Anweisungen.

Aus: Standard-Zustand.

Blinkend (1 Zyklus/Sekunden): Die primare BIOS ist fehlgeschlagen.

Standig: Die primar- und zweite BIOS sind fehlgeschlagen.
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Steckbriicke

Steckbriicke zur CMOS- Léschung: JBAT1

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird Uber eine zusatzliche Betterie mit Strom
versorgt, um die Daten der Systemkonfiguration zu speichern. Er ermoglicht es dem
Betriebssystem, mit jedem Einschalten automatisch hochzufahren. Wenn Sie die Sys-
temkonfiguration I6schen wollen, missen Sie die Steckbriicke fur kurze Zeit umsetzen.
Halten Sie sich an die Anweisungen in der Grafik, um die Daten I6schen.

JBAT1 L ]
Halten Daten Ldschen Daten
Wichtig,
Sie kénnen den CMOS I6schen, indem Sie die Pins 1-2 verbinden, wéhrend das Sys-

tem ausgeschaltet ist und entfernen Sie es dann. Léschen Sie den CMOS nicht, sol-
ange das System angeschaltet ist, dies wiirde das Mainboard beschédigen.
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Steckplatze

PCIE (Peripheral Component Interconnect Express) Steckplatz
Der PCIE-Steckplatz unterstiitzt eine Erweiterungskarte mit der PCIE-Schnittstelle.

PCIE x16-Steckplatz

PCI (Peripheral Component Interconnect) Steckplatz

Der PCI-Steckplatz kann LAN-Karten, SCSI-Karten, USB-Karten und sonstige
Zusatzkarten aufnehmen, die mit den PCI-Spezifikationen konform sind.

32-Bit PCI-Steckplatz

Achten Sie darauf, dass Sie zuerst das Netzkabel aus der Steckdose herausziehen,
bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder entfernen. Denken Sie bitte auch
daran die Dokumentation der Erweiterungskarte zu lesen, um notwendige Hardware-
oder Softwareeinstellungen fiir die Erweiterungskarte wie z.B. Jumper-, Schalter- oder
BIOS-Einstellungen vorzunehmen.

PCI-Unterbrechungsanforderungs-Routing

Eine IRQ (Interrupt Request; Unterbrechungsanforderung)-Leitung ist eine
Hardwareleitung, Uber die ein Gerat Unterbrechungssignale zu dem Mikroprozessor
schicken kann. Die PCI IRQ-Pole werden in der Regel mit dem PCI-Bus-Polen wie folgt
verbunden:

Folge1 Folge2 Folge3 Folge4
PCI Steckplatz1 | INT A# INTB# INTC# INTD#
PCI Steckplatz2 | INTB# INTC# INT D# INT A#
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BIOS Setup

Dieses Kapitel enthalt Informationen Uber das BIOS Setup und erméglicht es lhnen,
lhr System optimal auf Ihre Anforderungen einzustellen. Notwendigkeit zum Aufruf des
BIOS besteht, wenn:
m  Wahrend des Bootvorgangs des Systems eine Fehlermeldung erscheint und
Sie zum Aufruf des BIOS SETUP aufgefordert werden.
m  Sje die Werkseinstellungen zugunsten individueller Einstellungen andern wol-
len.

» Die Mentpunkte jeder BIOS Kategorie, die in diesem Kapitel beschrieben wird,
werden permanent auf den neuesten Stand gebracht, um die Systemleistung zu ver-
bessern. Aus diesem Grunde kann die Beschreibung geringfligig von der aktuellsten
Version des BIOS abweichen und sollte dementsprechend lediglich als Anhaltspunkt
dienen.

» Waéhrend des Hochfahrens, wird die BIOS Version in der ersten Zeile nach dem Ho-
chzéhlen des Speichers angezeigt, liblicherweise im Format dieses Beispiels:

E7681IMS.xxx 052011 wobei:

Die erste Stellen den BIOS-Hersteller bezeichnet, dabei gilt E = EFI.

2te - 5te Stelle bezeichnen die Modelnummer.

6te Stelle bezeichen den Chipsatzhersteller, A = AMD, | = Intel, V = VIA,
N = Nvidia.

7te - 8te Stelle beziehen sich auf den Kunden, MS=alle Standardkunden.
xxx bezieht sich auf die BIOS Version.

052011 bezeichnet das Datum der Veréffentlichung des BIOS.

Aufruf des BIOS Setups

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test -Selb-
stberprifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint driicken Sie die
Taste <Entf>(<Del>), um das Setup aufzurufen.

Press DEL to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(ENTF driicken, um das Einstellungsprogramm zu 6ffnen;
F11 driicken um das Bootmenii zu erreichen)

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie méchten immer noch
ins Setup, starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und danach wieder
ANSCHALTEN, oder die “RESET"-Taste am Gehéause betatigen. Sie kdnnen das Sys-
tem auBerdem neu starten, indem Sie gleichzeitig die Tasten <Strg>,<Alt> und <Entf>
driicken (bei manchen Tastaturen <Ctrl>,<Alt> und <Del>).
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Steuertasten
Tastatur | Maus Beschreibung
<t 1> Auswahl eines Eintrages
L)
Bewegen Sie
den Cursor
<Enter> 17\J Auswahl eines Symbols/ Feldes
Klicken/ dop-
pelt-klicken Sie
mit der linken
Maustaste
<Esc> S Aufruf Exit MenU oder zurlick zum Hauptmeni von
i.z Untermeni
Klicken Sie mit
der rechten
Maustaste
<+> Hochzahlen oder andern eines Wertes
<> Herunterzahlen oder &ndern eines Wertes
<F1> Allgemeine Hilfe
<F4> CPU-Spezifikationen
<F5> Aufruf des Memory-Z Fensters mit Details zum
Speicher
<F6> Laden der urspringlichen Setup-Standardwerte
<F10> Speichern oder Zuriicksetzen der Anderungen
<Esc> Beenden

Untermeni

Wenn Sie an der linken Seite bestimmter Felder ein Dreieckssymbol finden (wie rechts
dargestellt), bedeuted dies, dass Sie Uber das entspre-
chende Feld ein Untermenii mit zusatzlichen Optionen
aufrufen kénnen. Durch die Steuertasten ( t1 ) oder
Maus kénnen Sie ein Feld hervorheben und driicken der 2
Eingabetaste <Enter> oder doppelklicken mit der linken
Maustaste in das Untermeni gelangen. Dort kénnen Sie mit den Steuertasten Werte
eingeben und navigieren. Um in das vorherige Menl zu gelangen, driicken Sie <Esc >
oder klicken Sie die rechte Maustaste.

Allgemeine Hilfe <F1>
Das BIOS Setup verfugt Uber eine Allgemeine Hilfe (General Help). Sie kdnnen diese
aus jedem Menu einfach durch Driicken der Taste <F1> aufrufen. Sie listet die Tasten

und Einstellungen zu dem hervorgehobenen Menupunkt auf. Um die Hilfe zu verlassen,
riicken Sie <Esc>.
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Das Hauptmenii
Nachdem Sie das BIOS CMOS Setup Utility, aufgerufen haben, erscheint das Haupt-
menu. Das Hauptmeni kénnen Sie von der Setup-Funktionen auswahlen.

CLLiICI<=i00= efficient Flexible Intelligent language X Close

Navigate with arrow keys o mouse. F1 = General Help, F4 = CPU Specifications,
F5 = Memory-2, F6 = Load Optimized Defaults, F10 = Save & Exit, Esc = Exit without saving.

»Language
Nach der Eingabe des Einstellungsmenu kénnen Sie eine Schaltflache “Language”.
Bitte klicken Sie darauf und wahlen Sie die Sprache fiir die BIOS-Einstellung.

» Green Power

Klicken Sie auf das “Green Power”-Symbol, um in das Meni zu gelangen. Verwenden
Sie dieses Menu, um die Power-Phase anzugeben und Einstellungen vorzunehmen.

> Utilities

Klicken Sie auf das “Utilities”-Symbol, um in das Menl zu gelangen. In diesem Menl
finden Sie nutzliche Tools, um das BIOS zu aktualisieren und Festplatten zu sichern.

» Overclocking

Klicken Sie auf das “Overclocking”Symbol, um in das Menti zu gelangen. Hier kénnen
Sie lhre Einstellungen flr Frequenz-/Spannungsregelung und Ubertaktung festlegen.
> Games

Klicken Sie auf das “Games”-Symbol, um in das Menl zu gelangen. Dieses Menii en-
thalt einige Spiele, ohne das Betriebssystem starten zu missen.

> Settings

Klicken Sie auf das “Settings”-Symbol, um in das Meni zu gelangen. Hier kdnnen Sie
lhre Einstellungen fiir Chipsatz-Funktionen, Bootgerat und Kennwort vornehmen.
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Wenn Sie das BIOS Dienstprogramm 6ffnen, folgen Sie den untenstehenden An-

weisungen.

1. Laden der gespeicherten Werkseinstellung : Wahlen Sie [Setting] -> [Save & Exit]
-> [Restore Defaults] und klicken auf diese Schaltflache. Und dann zeigt der Bild-
schrim die folgende PopUp-Meldung. Wahlen Sie [Yes (Ja)] und klicken darauf, um
die Standardeinstellungen fiir eine sichere Systemleistung zu laden.

Load Optimized Defaults

2. Die Datum/Zeit Einstellung : Wahlen Sie [Setting] -> [System Status] -> [System
Date]/ [System Time] und klicken auf diese Schaltflache. Hier kénnen Sie das Da-
tum, Zeit in den jeweiligen Bereichen schreiben.

CLLICI<XE=i0I= tficient Flexible Intelligent

QQ‘ . e ‘ Freguency

Set the Date. Use Tab to switch
betuween Data elements.

3. Abspeichern u. Beenden der Einstellung : Wahlen Sie [Setting] -> [Save & Exit] ->
[Save Changes & Reset] aus und klicken auf diese Schaltflache. Und dann zeigt der
Bildschrim die folgende PopUp-Meldung. Wahlen Sie [Yes(Ja)] und klicken darauf,
um die (neuen) Einstellungen zu speichern und das BIOS Setup zu verlassen.

3ave & reset
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4. OC Meni Einfihrung: In diesem Meni kénnen Benutzer das BIOS anpassen und
ibertakten. Bitte fiihren Sie nur Anderungen durch, wenn Sie sich iiber das Ergeb-
niss sicher sind. Sie sollten Erfahrung beim Ubertakten haben, da Sie sonst das
Mainboard oder Komponenten des Systems beschadigen kénnen.

CL_iCI<=i00= cfficient Flexible,Intelligent

CPU Freguency

gl Adjust CPU Ratio

4+: Select Screen
T select Item
Enter: Select

+/=1 Change Opt.

F1: General Help

F4: CPU Specifications
FS: Memary-Z

F6: Optimized Defaults
ESC: Exit

F10: Save & Reset

Version 1.23.1108. Capyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

» Current CPU / DRAM Frequency
Zeigt den derzeitige Takt der CPU und die Geschwindigkeit des Speichers an. Nur
Anzeige — keine Anderung méglich.

» CPU Base Frequency [10KHz]

Hier kénnen Sie den CPU Base Takt (in 10KHz). verandern. Sie kénnen die CPU uber-
takten, indem Sie diesen Wert verandern. Bitte beachten Sie, dass die Ubertaktung
(und das Ergebnis) von den eingesetzten Komponenten abhangig ist und sich je nach
System unterscheiden kann.

» Adjust CPU Ratio

Die Funktion steuert den Multiplikator der internen Taktfrequenz des Prozessors. Die-
ser Eintrag ist nur verfligbar, wenn der Prozessor diese Funktion unterstitzt (freier Mul-
tiplikator).

» Adjusted CPU Frequency

Gibt die Frequenz der CPU an. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.

» Adjust CPU Ratio in OS

Aktivieren Sie dieses Element, kdnnen Sie die CPU-Verhéltnis im Betriebssystem an-
dern, indem Sie die MSI-Anwendung verwenden.
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> Internal PLL Overvoltage
Diese Option bietet Ihnen an, die PLL-Spannung anzupassen.

»EIST

Die erhohte Intel SpeedStep Technologie erlaubt lhnen, den Leistungsgrad des Mi-
kroprozessors einzustellen, ob der Computer auf Wechselstrom lauft. Dieses Figur
erscheint, nachdem Sie das CPU anbringen, das Speedstep Technologie stltzen.

» DRAM Frequency
Hier kdnnen Sie die Speicherfrequenz einstellen. Bitte beachten Sie, dass die Ubertak-
tung nicht garantiert ist.

» Extreme Memory Profile(X.M.P)

Hier kdnnen Sie das Intel Extreme-Memory-Profile (X.M.P.) aktivieren/ deaktivieren.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der offizielle Intel-Website oder beim jeweiligen
Speicherhersteller.

» Adjusted DRAM Frequency
Zeigt die Speicherfrequenz an. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.

> DRAM Timing Mode

Wahlen Sie aus, wie das DRAM-Timing durch das SPD (Serial Presence Detect) EE-
PROM des DRAM-Moduls gesteuert wird. Die Einstellung [Auto] ermdglicht die automa-
tische Erkennung der DRAM-Timings anhand der SPD Daten. Im Untermenl Advanced
DRAM Configuration kdnnen die Einstellungen fiir die Module einzeln [Unlink] oder fir
alle Module gemeinsam [Link] manuell vorgenommen werden.

» Advanced DRAM Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

» Command Rate2
Legt die DRAM Kommandorate fest.

»tCL
Hier wird die Verzégerung (CAS-Timing) in Taktzyklen eingestellt, bevor das SDRAM
einen Lesebefehl nach dessen Erhalt ausfiihrt.

»tRCD

Wenn DRAM erneuert wird, werden Reihen und Spalten separat adressiert. Dies
gestattet es, die Anzahl der Zyklen und der Verzégerung einzustellen, die zwischen
den CAS und RAS Abtastsignalen liegen, die verwendet werden, wenn der DRAM
beschrieben, ausgelesen oder aufgefrischt wird. Eine hohe Geschwindigkeit fihrt zu
héherer Leistung, wahrend langsamere Geschwindigkeiten einen stabileren Betrieb
bieten.

»tRP

Legt die Anzahl der Taktzyklen fest, die das Reihenadressierungssignal (Row Ad-
dress Strobe - RAS) fiir eine Vorbereitung bekommt. Wird dem RAS bis zur Auf-
frischung des DRAM nicht genug Zeit zum Aufbau seiner Ladung gegeben, kann der
Refresh unvollstéandig ausfallen und das DRAM Daten verlieren. Dieser Mentpunkt
ist nur relevant, wenn DRAM verwendet wird.

»tRAS
Diese Einstellung definiert die Zeit (RAS) zum Lesen und Schreiben einer Speicher-
zelle.
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»tRFC
Diese Einstellung definiert die Zeit (RFC) zum Lesen und Schreiben einer Speicher-
zelle.
»tWR
Minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn eines vorgelad-
enen Befehls. Erlaubt die Wiederherstellung der Daten in die Zellen.
»tWTR
Minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn eines Spaltenle-
sebefehls. Es gestattet den 1/0O Ansteuerungssignalen die Datenwiederherstellung
der Zelle vor dem Lesebefehl zu tiberschreiben.
»tRRD
Legt die Aktiv-zu-Aktiv Verzogerung fir unterschiedliche Banke fest.
»tRTP
Legt das Zeitintervall zwischen dem Lesebefehl und dem vorgeladenen Befehl fest.
»tFAW
Einstellen des tFAW -Zeitintervalls (four activate window delay).
»tWCL
Einstellen des tWCL- Zeitintervalls (Write CAS Latency).
»tCKE
Einstellen des tCKE- Zeitintervalls.
» Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermen aufzurufen. Hier kdnnen
fur jeden Kanal erweiterte Speichereinstellungen vorgenommen werden.
»tRRDR/ tRRDD/ tWWDR/ tWWDD/ tRWDRDD/ tWRDRDD/ tRWSR
Diese Option bestimmt die Speicherzeiten fiir Speicherkanal 1/2.
»GT OverClocking
Hier kénnen Sie die Ubertaktung der integrierten Grafik aktivieren/ deaktivieren.
> GT Ratio
Diese Einstellung steuert das Verhaltnis der integrierten Grafikfrequenz, um die integri-
erten Grafik mit eine anderen Frequenzkombinationen zu arbeiten.

» Spread Spectrum

Pulsiert der Taktgenerator des Motherboards, erzeugen die Extremwerte (Spitzen) der
Pulse EMI (Elektromagnetische Interferenzen). Die Spread Spectrum Funktion reduzi-
ert die erzeugten EMI, indem die Pulse so moduliert werden, das die Pulsspitzen zu
flacheren Kurven reduziert werden.

» Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der Einstel-
lung [Disabled] (ausgeschaltet) , um bestmégliche Systemstabilitdt und -leistung zu
gewdhrleisten. Stellt fiir sie EMI ein Problem dar, wéhlen Sie die gewlinschte Band-
breite zur Reduktion der EMI.

» Je gréBBer Spread Spectrum Wert ist, desto gréBer nimmt der EMI ab, und das Sys-
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tem wird weniger stabil. Bitte befragen Sie lhren lokalen EMI Regelung zum meist
passend Spread Spectrum Wert.

» Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie (ibertakten, da sogar
eine leichte Schwankung eine voriibergehende Taktsteigerung erzeugen kann, die
gerade ausreichen mag, um lhren Ubertakteten Prozessor zum einfrieren zu brin-
gen.

»VDroop Control
Hier kdnnen Sie die VDroop Steuermodi auswahlen.

»CPU Core Voltage/ CPU 1/0O Voltage/ DRAM Voltage/ GPU Voltage/ System Agent
Voltage(SA)/ CPU PLL Voltage/ DDR_VREF_CA_A/ DDR_VREF_CA_B/ DDR_VREF_
DA_A/ DDR_VREF_DA_B/ PCH 1.05

Diese Option bietet lhnen an, die Spannung der CPU, des Speichers und des Chipsatz
anzupassen.

> Current CPU Core Voltage/ Current CPU I/O Voltage/ Current DRAM Voltage/ Current
GPU Voltage
Zeigt die die aktuelle Spannung der CPU Core/ CPU 1/0/ DRAM/ GPU. Nur Anzeige.

» Overclocking Profiles
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

» Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Im Unter-
punkten kénnen die aktuellen Einstellungenin individuellen Profilen gespeichert und
wieder geladen werden.

»OC Retry Count

Wenn die Ubertaktung fehlschlagt, regelt diese Option wie oft das System mit den
libertakteten Einstellungen versucht zu starten [1, 3]. Schiégt die Ubertaktung fehl,
wird das System mit Standard-Einstellungen gestartet.

» CPU Specifications
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das Unterment
zeigt die Information des verwendeten Prozessors an.

» CPU Technology Support

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das Unter-
menU zeigt die Technologien des verwendeten Prozessors an. Nur Anzeige.

» MEMORY-Z

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.
» DIMM1~4 Memory SPD
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das Unter-
menu zeigt die Information des installierten Speichers an.
» X.M.P Support Information
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Es zeigt den
aktuellen Status der X.M.P Support-Informationen. Nur Anzeige.

»CPU Features

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Der folgende
Bildschirm erscheint:
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» Hyper-threading

Der Prozessor verwendet die Technologie des Hyper-Threadings, um Verhandlun-
grate zu erhéhen und die Antwortzeiten des Benutzers zu verringern. Die Tech-
nologie behandelt den dual-core Prozessor als zwei logische Prozessoren, die
Anweisungen gleichzeitig durchfihren kénnen. Somit, das Systemleistung wird
hochverbessert. Wenn Sie die Funktion ausgeschaltet, verwendet der Prozessor
nur einen Kern, um die Anweisungen durchzufiihren. Bitte deaktiveren Sie die Funk-
tion wenn lhr Betriebssystem nicht HT Funktion stltzt, oder Unzuverlassigkeit und
Instabilitat kdnnen auftreten.

Flr das Erméglichen der Funktionalitét der Hyper-Threading Technologie wird die ALLE
folgende Systemkonfiguration empfohlen:

» CPU: Ein Intel° Prozessor mit der HT-Technologie;

» Chipsatz: Ein Intel° Chipsatz, das die HT-Technologie untersttitzt;

* BIOS: Die HT-Technologie wird unterstiitzt und ist aktiviert;

» OS: Das Betriebssystem unterstlitzt die HT-Technologie.

Weitere Informationen zu Hyper-threading Technologie finden Sie unter:
http://www.intel.com/technology/platform-technology/hyper-threading/

» Active Processor Cores
Hier kénnen Sie die Zahl der aktiven Prozessorkerne auswahlen.

> Limit CPUID Maximum

Max CPUID Value Limit kann die aufgefiihrte Geschwindigkeit des Prozessors fiir
altere Betriebssysteme begrenzen.

» Execute Disable Bit

Die Funktionalitdt des Intel's Execute Disable Bits kann an den Rechner gerich-
tete “Buffer Overflow” Angriffe verhindern, wenn das Betriebssystem die CPU-Ei-
genschaft unterstiitzt. Die Option der CPU erlaubt die Steuerung in welchen Be-
reichen des Speicher Behle ausgefiihrt und welche blockiert werden kénnen. Wird
ein schadhafter Befehl in den Speicher geladen verhindert die CPU-Funktion die
Ausfiihrung des Befehls, um vor Schaden oder Verbreitung von Viren / Wirmern
zu schitzen.

> Intel Virtualization Tech

Hier kénnen Sie die Intel Virtualisierungs-Technologie aktivieren/ deaktivieren. Fur
weitere Informationen besuchen Sie die offizielle Intel-Website.

> Intel VT-D Tech

Hier kénnen Sie die Intel Intel VT-D-Technologie aktivieren/ deaktivieren. Fir weit-
ere Informationen besuchen Sie die offizielle Intel-Website.

» Power Technology

Hier kdnnen Sie den Modus der Intel Dynamic Power Technologie auswahlen.

» C1E Support

Mit Hilfe von Speedstep andert der Prozessor seine Taktrate, also die Rechenleis-

tung, je nach Einstellung bzw. Bedarf. Nicht alle Prozessor unterstiitzt Enhanced
Halt Stand (C1E).
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» OverSpeed Protection

Die Funktion des "Overspeed Protection" kann den aktuellen CPU Status sowie
seine Leistungsaufnahme Uberwachen. Wenn es ein bestimmtes Niveau Ubersteigt,
verringert der Prozessor automatisch seine Taktrate. Wollen Sie lhre CPU
Ubertakten, deaktivieren Sie diese Option [Disabled].

> Intel C-State

C-Status ist eine Stromsparfunktion um die Leistungsaufnahme der CPU im Ruh-
ezustand deutlich zu senken. Diese Option erscheint, wenn der Prozessor die Op-
tion unterstitzt.

» Package C-State limit
Hier kdnnen Sie einen C-State-Modus auswahlen.

» Long duration power limit(W)
Hier kénnen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir einen langen Zeitraum einstellen.

» Long duration maintained(ms)
Hier stellen Sie den Zeitraum (ms) fur die TDP Leistungsgrenze (W) fur einen
bestimmten Zeitraum ein.

> Short duration power limit(\W)
Hier kénnen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir einen kurzen Zeitraum einstellen.

> Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)
Hier kénnen Sie die TDP Leistungsgrenze fir die primaren/ sekundéaren Ebene
Turbo einstellen.
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Software-Information

Die im Mainboard-Paket enthaltene DVD enthdlt alle notwendigen Treiber. Um die
Installation automatisch laufen zu lassen, klicken Sie einfach den Treiber oder Utiltiy
und folgen Sie dem Pop-Up Schirm, um die Installation durchzuftihren. Der Treiberge-
brauchs-DVD enthalt:

Treibermend : Es gibt die vorhandenen Treiber. Aktivieren Sie den gewlinschten

Treiber.

- Gebrauchsmeni : Sie erlaubt Ihnen verfligbare Software-Anwendungen zu instal-
lieren.

- Service-Basismenl : Mit diesem Menl kénnen Sie offizielle Webseite des MSI
linken.

Produktinformation-Menu : Es zeigt die neu Informationen von MSI Produkt.
Sicherheits-Menu : Es bietet die nitzliche Antivirenprogramm.

Besuchen Sie bitte die offizielle Website des MSI, um die neuesten Treiber und BIOS
flir bessere System Leistung zu erhalten.
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Spécifications

Processeur Supportés

® |ntel® Core™ i7/ Core™ i5 /Core™ i3/ Pentium® Celeron®processeurs dans le
paquet LGA1155
(Pour plus d'information sur le CPU, veuillez visiter
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Jeux de puces

= Puces Intel®Z68 (B3)

Mémoire supportée

m 4 DDR3 DIMMs supportent DDR3 2133(OC)/ 1600(0C)/ 1333/ 1066 DRAM (32GB
Max)

m Supporte le mode double-canaux
(Pour plus d'information sur les composants compatibles, veuillez visiter
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN
= Supporte Gb LAN (10/100/1000) par Realtek® RTL8111E

Audio

m Pyces intégrées par Realtek® ALC892

m 8-canaux audio flexibles avec détection de prise
m Conforme aux spécifications Azalia 1.0

SATA

m 4 ports SATA 6Gb/s

- (SATA1~2) par Intel®Z68

- (SATA7~8) par Marvell®9128 (Z68A-GD65)
® 4 ports SATA 3Gb/s (SATA3~6) par Intel®Z68
RAID

® SATA1~6 supportent la Technologie Intel® Rapid Storage (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10) par
Intel® Z68, supporte SSD cache pour l'accélération du systéme
m SATA7~8 supportent le mode RAID 0/ 1 par Marvell® SE9128

USB 3.0
m 2 ports USB 3.0 et 1 connecteur intégré USB 3.0 par NEC D720200

BIOS

m Supporte double BIOS (Z68A-GD65)
m Supporte simple BIOS (Z68A-GD55)
Multi-GPU

= Supporte la Technologie ATI® CrossFireX™
= Supporte la Technologie NVIDIA® SLI™
= Supporte la Technologie Lucid® VIRTU
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Connecteurs

® Panneau arriére
- 1 port clavier/ souris PS/2
- 1 bouton d'effacement CMOS
- 1 port S/PDIF-Out coaxial
- 1 port S/PDIF-Out optique
- 4 ports USB 2.0
- 1 port HDMI**
- 1 port VGA**
- 1 port DVI-D**
- 1 port LAN
- 2 ports USB 3.0
- 6 ports audio flexibles
**(Les ports VGA, DVI-D & HDMI ne fonctionnent qu'avec le Processeur Graphique
Intégré)

m Connecteurs intégrés
- 3 connecteurs USB 2.0
- 1 connecteur USB 3.0
- 1 connecteur Chassis Intrusion
- 1 connecteur S/PDIF-Out
- 1 connecteur audio avant
- 1 connecteur de Mdoule TPM
- 1 connecteur Sérial
- 1 point de vérification de tension
- 1 connecteur DLEDS3 (en option)
- 1 bouton OC Genie
- 1 bouton d'alimentation
- 1 bouton de réinitialisation

Emplacements

m 2 emplacements PCIE x16

m 3 emplacements PCIE x1

m 2 emplacements PCI, supportent I'Interface bus PCI 3.3V/ 5V
Dimension

m ATX (30.5 cm X 24.5 cm)

Montage
m 9 trous de montage

Si vous désirez acheter des accessoires et vous avez besoin de numéros des piéces,
vous pouvez chercher sur la page website et trouver les détails sur notre adresse ci-
dessous

http://www.msi.com/index.php
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Guide Rapide Des Composants

SYSFAN2, Fr-15 CPUFAN, Fr-15 FV1, Fr-21
JPWR2, Fr-11 CPU, Fr-6

DDRS3, Fr-9 ‘

—— SYSFANT1, Fr-15

Panneau
arriére,
Fr-12

— TURBOf1, Fr-20

{ — JPWR1, Fr-11

{ — JDLEDS, Fr-19

ﬁ

—— SYSFAN3~4, Fr-15

PCIE, Fr-24 ol | SATA1~8, Fr-14

[ JBAT1, Fr-23

—JCI1, Fr-19

PCI, Fr-24

JTPM1, Fr-18

JAUD1, Fr-17 —— %88 g | JFP1, JFP2, Fr-19

ISP, Fr-18 JUSB1/JUSB2 / JUSB3, Fr-16

JCOMT, Fr-15 JUSB4, Fr-17

RESET1, Fr-20

POWERT, Fr-20
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Trous Taraudés

Quand vous installez la carte mére, il faut déposer la carte dans le chassis en bonne
position. La situation des trous taraudés sont montrée dans la figure ci-dessous.
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Face vers I'arriere,
position pour la
protege Entré/
Sortie du chassis.
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<O: — Trous taraudés

Veuillez vous référer a la figure pour installer le support dans une position appropriée
sur le chassis et puis de fixer la carte a travers les trous taraudés sur le support.

» Pour prévenir les endommages a la carte mére, il est interdit de mettre toute sorte de
contact entre le circuit et le chassis ou de mettre un support inutile sur le chassis.

» Veuillez vous assurer qu'il n’y pas de composant en métal mis dans la carte ou le
chassis qui entrainerait un court circuit a la carte mere.
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Processeur : CPU

Quand vous installez le CPU, veuillez vous assurer d’installer un ventilateur pour éviter
la surchauffe. Si vous n’en avez pas, contactez votre revendeu pour en acheter et in-
stallez-les avant d’allumer votre ordinateur.

Pour plus d’informations sur le CPU, veuillez visiter
http://www.msi.com/service/cpu-support

Surchauffe

La surchauffe endommage sérieusement I'unité centrale et le systéme. Assurez-vous
toujours que le ventilateur de refroidissement fonctionne correctement pour protéger
l'unité centrale contre la surchauffe. Assurez-vous d’appliquer une couche d’enduit
thermique (ou film thermique) entre I'unité centrale et le dissipateur thermique pour
ameéliorer la dissipation de la chaleur.

Remplacement de I'unité centrale

Lorsque vous remplacez I'unité centrale, commencez toujours par couper I'alimentation
électrique de I'ATX ou par débrancher le cordon d’alimentation de la prise mise a la
terre pour garantir la sécurité de I'unité centrale.

Overclocking

Cette carte mere supporte I'overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer que vos
composants soient capables de tolérer ces configurations anormales, lors d’overclocking.
Tout envie d’opérer au dessus des spécifications du produit n’est pas recommandé.
Nous ne garantissons pas les dommages et risques causés par les opérations insuf-
fisantes ou au dessus des spécifications du produit.

4 N
Introduction du LGA 1155 CPU

La surface du LGA 1155 CPU. N'oubliez pas d’appliquer une couche d’enduit
thermique pour améliorer la dissipation de la chaleur.

Clé d’alignement Clé d’alignement

Le triangle jaune est
l'indicateur du Pin 1
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Installation du CPU et son ventilateur

Quand vous installez le CPU, assurez-vous que le CPU soit équipé d’un ventilateur de
refroidissement attaché sur le dessus pour éviter la surchauffe. Méanmoins, n’oubliez
pas d’appliquer une couche d’enduit thermique sur le CPU avant d’installer le ventila-
teur pour une meilleure dissipation de chaleur.

Suivez les instruction suivantes pour installer le CPU et son ventilateur correctement.
une faute installation peut endommager votre CPU et la carte mére.

1. Ouvrez le levier de charge. 2. Levez le levier de charge a la posi-
tion compléetement ouverte.

3. Apres avoir confirmé la direction du 4. Enlevez le couvercle en plastique.

CPU pour joindre correctement, dé- Engagez le levier de charge en ap-
posez le CPU dans l'armature du puyant doucement sur le plaque de
logement de douille. Faites atten- charge.

tion au bord de sa base. Notez qu’'on
aligne les coins assortis.

Inspectez visuellement si le CPU est bien posé dans la douille. Sinon, sortez
verticalement le CPU pur et la réinstallez.
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5.

7.

Sécurisez le levier a c6té du bout de 6. Assurez-vous que les quatre crochets

crochet sous I'onglet de rétention. sont dans la correcte position avant
d’installer le ventilateur. Alignez les
trous de la carte avec le dissipateur
thermique. Appuyez sur le ventilateur
jusqu’a ce que les clips soient coincés
dans les trous de la carte mere.

Appuyez sur les quatre crochets afin 8. Finalement, attachez le cable du
de fixer le ventilateur. Retournez ventilateur de CPU au connecteur du
la carte mére pour assurer que le ventilateur de CPU sur la carte.
ventilateur est installé correctement.

N

Impoerntant

» Confirmez si votre ventilateur du CPU est fermement installé avant d’allumer votre
systeme.

* Ne touchez pas les pins du CPU afin d’éviter tout dommage.

* Quand le CPU n’est pas installé, toujours protégez vos pins de la douille CPU avec
le plastique de protection pour éviter tout dommage.

» Veuillez vous-référer a la documentation dans le paquet du ventilateur de CPU pour
plus de détails sur l'installation du ventilateur de CPU.

» Lisez le statut du CPU dans le BIOS.
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Mémoire

Ces emplacements DIMM sont destinés a installer les modules de mémoire. Pour plus
d’informations sur les composants compatibles, veuillez visiter http://www.msi.com/ser-
vice/test-report

DDR3 : ‘
240-pin, 1.5V ‘ i - i
| 1 1 |
48x2=96 pin 72x2=144 pin

Reégle de population en mode double-canaux

En mode de canaux-double, les modules de mémoire peuvent transmettre et recev-
oir les données avec simultanément deux lignes omnibus de données. L’activation du
mode de canaux-double peut améliorer les performances du systéme. Veuillez vous
reporter aux illustrations suivantes pour connaitre les régles de population en mode de
canaux-double.

o -

0 =————

Installé
Vide

* Les modules de mémoire DDR3 ne sont pas interchangeables par DDR2 et vice
versa. Vous devez toujours installer les modules de mémoire DDR3 dans les slots
DDR3 DIMM.

* En mode double canaux, assurez-vous que vous installez les modules de mémoire
du méme type et de la méme densité dans les slots DIMM de canaux différents.

» Pour lancer avec succeés votre systeme, insérez tout d’abord les modules de mé-
moire dans le DIMM1.

» A cause du développement de la ressource des puces, la densité du systéme sera
détecté seulement jusqu’a 31+GB (non 32GB plein) quand chaque DIMM est installé
avec un module de mémoire de 8GB.
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Installation des modules de mémoire

1. Le module de mémoire possede une seule encoche en son centre et ne s’adaptera
que s'il est orienté de la mgniére convenable.

2. Insérez le module de mémoire a la verticale dans le slot du DIMM. Poussez-le en-
suite jusqu’a I'extrémité dorée du module de mémoire, soit profondément insérée
dans le slot du DIMM. Les clips en plastique situés de chaque cété du module va
se fermer automatiquement.

3. Vérifiez manuellement si la barrette mémoire a été verrouillée en place par les clips
du slot DIMM sur les cotés.

Impoentant

Vous pourriez a peine voir I'extrémité dorée si le module de mémoire est correctement
inséré dans le slot du DIMM.
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Connecteurs d’alimentation
Connecteur d’alimentation ATX 24-pin : JPWR1

Ce connecteur vous permet de connecter I'alimentation ATX 24-pin. Pour cela, as-
surez-vous que la prise d’alimentation est bien positionnée dans le bon sens et que les
goupilles soient alignées. Enfoncez alors la prise dans le connecteur.

Vous pourvez aussi utiliser un alimentation 20-pin selon vos besoins. Veuillez brancher
votre alimentation d’énergie avec le pin 1 et le pin 13 si vous voulez utiliser I'alimentation
ATX 20-pin.

Connecteur d’alimentation ATX 8-pin : JPWR2

Ce connecteur d’alimentation sert a fournir de I'alimentation au CPU.

Veuillez vous assurer que tous les connecteurs sont connectés aux correctes alimenta-
tions ATX pour garantir une opération stable de la carte mere.
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Panneau arriére

Souris/ Clavier S/PD_"T-Out PortUSB2.0  LAN Port VGA
s O O
@ L?J m}g @@@ Lgne-In RS-Out
nent || i . Ligne-Out CS-Out
E == | e@EEJo| 0.0,
Port USB 2.0 S/PDIF-Out Port HDMI  Port USB 3.0 Port DVI-D

optique

» Souris/Clavier

Le standard connecteur de souris/clavier DIN de PS/2®est pour une souris ou un clavier
de PS/2°.

»Port USB 2.0

Le port USB (Universal Serial Bus) sert a brancher des périphériques USB tels que le
clavier, la souris, ou d’autres périphériques compatibles USB.

»Port USB 3.0
Le port USB 3.0 est inférieur-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte le
taux de transfert jusqu'a 5 Gbit/s (Super-Vitesse).

Impontant

Si vous voulez appliquer un périphérique USB 3.0, il faut utiliser une cable USB 3.0
pour connecter au port USB 3.0.

»Bouton d’effacement CMOS

Il'y a un CMOS RAM intégré, qui posséde un bloc d’alimentation alimenté par une bat-
terie externe, destiné a conserver les données de configuration du systéme. Avec le
CMOS RAM, le systéme peut lancer automatiquement le systéme d’exploitation chaque
fois qu'il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du systéme, utilisez ce
bouton pour effacer les données. Appuyez le bouton pour effacer les données.

Impoentant

» Veuillez vous assurer d’éteindre le systeme avant d’effacer les données CMOS.

» Aprés avoir appuyé ce bouton pour effacer les données CMOS au statut éteint (G3),
le systeme se réinitialise automatiquement.

» S/PDIF-Out Coaxial

Ce connecteur est utilisé pour relier I'interface S/PDIF (Sony et Philips Digital Intercon-
nect Format) de la transmission audio numérique a un haut-parleur externe via un cable
coaxial.

» S/PDIF-Out Optique

Ce connecteur est utilisé pour relier I'interface S/PDIF (Sony et Philips Digital Intercon-
nect Format) de la transmission audio numérique a un haut-parleur externe via un cable
de fibre optique.
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> Port HDMI

Le High-Definition Multimedia Interface (HDMI) est un interface d’audio/vidéo tout-digi-
tal, qui est capable de transmettre les trains décompressés. HDMI supporte toutes les
formes de TV, y compris le standard, 'amélioré, ou les vidéo de haute-définition, et
I'audio digital de multi-canaux sur le cable simple en plus.

> Port VGA
Le connecteur féminin de DB15-pin est fournit pour un moniteur.

»Port DVI-D

Le connecteur DVI-D (Digital Visual Interface-Digital) vous permet de connecter un
moniteur LCD. Il fournit une interconnexion numérique de haute vitesse entre I'ordinateur
et son périphérique de I'écran. Afin de connecter un moniteur de LCD, vous n’avez qu’a
brancher votre cable de moniteur dans le connecteur DVI-D, et vous assurer que l'autre
co6té du cable de moniteur est correctement connecté a votre moniteur (Veuillez vous
référer au manuel de votre moniteur pour plus d’informations).

Les interfaces d'affichage HDMI, VGA et DVI-D sur la carte mere sont planifiés pour
servir d'un IGP (Integrated Graphics Processor). Si vous avez installé un processeur
sans la puce graphique intégrée, ces ports d'affichage n'auront aucun effet.

>LAN
La prise standard RJ-45 LAN sert a la connexion Jaune Vert/ Orange
au réseau local (Local Area Network (LAN)). Vous m

pouvez y relier un cable de réseau.

LED Couleur | LED Statut Condition
Gauche | Jaune Eteinte La connexion au réseau LAN n’est pas établie.
Allumée (Stable) La connexion au réseau LAN est établie.

Allumée (plus brillant | L’ordinateur communique avec un autre ordinateur sur le réseau

et clignotante) local LAN.
Droite Vert Eteinte Un débit de 10 Mbits/sec est sélectionné.
Allumée Un débit de 100 Mbits/sec est sélectionné.
Orange | Allumée Un débit de 1000 Mbits/sec est sélectionné.

> Ports Audio
Ces connecteurs audio servent pour les périphériques audio. Vous pouvez différencier
la couleur des prises audio pour obtenir divers effets sonores.

®  Ligne-In : Bleu - Ligne In, est utilisée pour un appareil de CD externe, cassette
ou d’autre périphériques.
Ligne-Out : Vert - Ligne Out, est destiné aux haut-parleurs ou casques.
Mic : Rose - Mic, est un connecteur pour les microphones.
RS-Out (en option) : Noir - Acoustique arriere en mode de canal 4/ 5.1/ 7.1.
CS-Out (en option) : Orange - Centre/ Caisson de basse en mode de canal
51/7.1.
m  SS-Out (en option) : Gris - Acoustique de c6té en mode de canal 7.1.
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Connecteurs
Connecteur Sérial ATA : SATA1~8

Ce connecteur est un port d’interface de série ATA haut débit. Chaque connecteur peut
étre relié a un appareil de série ATA.

* Le schéma de carte mére dans la figure n’est qu’a titre de référence.

SATA1~2 (6Gb/s)
supportés par Intel® Z68

SATA3~6 (3Gbls)
supportés par Intel® Z68

SATA7~8 (6Gb/s)
supporté par Marvell® 9128 (en option)

Impontant

Veuillez ne pas plier le céble de série ATA a 90°. Autrement des pertes de données
pourraient se produire pendant la transmission.

Fr-14



Connecteur de port sérial : JCOM1

Le port serial est un port de communications de haute vitesse de 16550A, qui envoie/
recoit 16 bytes FIFOs. Vous pouvez attacher un périphérique sérail.

Connecteur d’alimentation du ventilateur : CPUFAN,SYSFAN1~4

Les connecteurs de courant du ventilateur supportent le ventilateur de refroidissement
du systeme avec +12V. Lors du branchement des fils aux connecteurs, faites toujours
en sorte que le fil rouge soit le fil positif devant étre relié au connecteur +12V; et que
le fil noir soit le fil de mise a la terre devant étre relié au connecteur de mise a la terre
GND. Si la carte mere est équipée d’un jeu de puces intégré pour moniteur de matériel
de systeme, vous devrez utiliser un ventilateur spécial pourvu d’un capteur de vitesse
afin de contrdler le ventilateur de I'unité centrale.

CPUFAN/
SYSFAN1

» Veuillez vous référer aux ventilateurs de CPU recommandés sur le site officiel du
processeur ou consulter votre revendeur pour un ventilateur de CPU approprié.

* CPUFAN, SYSFANT1 supporte le contréle Smart fan. Vous pouvez installer 'unité
Control Center qui contrélera automatiquement la vitesse du ventilateur de CPU
selon sa température actuelle.

* Le connecteur d’alimentation du ventilateur du CPU avec 3 ou 4 pins sont tous dis-
ponibles pour CPUFAN et SYSFAN1.
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Connecteur USB 2.0 avant : JUSB1 / JUSB2 / JUSB3

Ce connecteur est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du
panneau avant Intel®, il est idéal pour relier les périphériques d’interface USB a haut
débit tels les disques durs externes, les appareils photo numériques, les lecteurs MP3,
les imprimantes, les modems et les appareils similaires.

Le JUSB1 (red mark) supporte la nouvelle technologie MSI Super-Charger, qui fournit
la fonction de charge a tout moment pour charge votre Smartphone.

Si votre systéme est en état SO / S1, il est nécessaire d’installer I'application MSI, Su-
perCharger, de maniéere a contréler le JUSB1 . Lorsque I'application est mise en “On”,
vous pouvez charger rapidement le Smartphone par JUSB1 mais la transmission de
données et la synchronisation seront désactivées. Lorsque 'application est mise en
“Off”, le JUSB1 fonctionne comme un connecteur USB normal. En état S3/S4 / S5, le
JUSB1 peut toujours fournir la fonction de charge rapide sans le systéme d’exploitation,
peu importe que vous déconnectiez ou reconnectiez le Smartphone.

* Le schéma de carte mére dans la figure n’est qu’a titre de référence.

Support USB 2.0 (en option)

Impoerntant

* Notez que les pins de VCC et GND doivent étre branchées correctement afin d’éviter
tout dommage possible.

* Pour iPad, JUSB1 (red mark) peut aussi charger iPad en état S3, S4, S5.

» Veuillez noter qu'il est recommandé de connecter un périphérique une fois pour la
charge stable.

» La Super-Charger technologie serait disponible sur certains modeles, veuillez vous
référer au site officiel MSI pour la liste des modele pris en charge.

» Nous ne recommandons pas de déconnecter un périphérique lorsque vous le chargez
en état S1.
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Connecteur USB avant : JUSB4

Le port USB 3.0 est inférieur-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte le
taux de transfert jusqu'a 5 Gbit/s (Super-Vitesse).

=

hut oy

i * Le schéma de carte mere dans la figure n’est qu’a titre de référence.

Support USB 3.0 (en option)

Impoentant
* Notez que les pins de VCC et GND doivent étre branchées correctement afin d’éviter
tout dommage possible.

» Si vous voulez appliquer un périphérique USB 3.0, il faut utiliser une cable USB 3.0
pour connecter au port USB 3.0.

Connecteur audio panneau avant : JAUD1

Ce connecteur vous permet de connecter un audio sur le panneau avant.ll est conforme
au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant Intel®.
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Connecteur de Module TPM : JTPM1

Ce connecteur est rélieé a TPM (Trusted Platform Module) Module (en option). Veuillez
vous référer au manuel de TPM plat-forme (en option) de sécurité pour plus de détails
et d'utilisations.

Module TPM est en option

* Le schéma de carte mére dans la figure n’est qu’a titre de référence.

Connecteur S/PDIF-Out : JSP1

Ce connecteur sert a connecter l'interface S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect
Format) pour une transmission audio numérique.

* Le schéma de carte mére dans la figure n’est qu’a titre de référence.

Support S/PDIF-Out (en option)

Fr-18



Connecteur Chassis Intrusion : JCI1

Ce connecteur est connecté a un cable chassis intrusion switch. Si le chassis est
ouvert, le switch en informera le systeme, qui enregistera ce statut et affichera un écran
d’alerte. Pour effacer ce message d’alerte, vous devez entrer dans le BIOS et désac-

tiver 'alerte.
&\ =

FORS
o,

o
;>

Connecteur panneau avant : JFP1, JFP2

Ce connecteur est fourni pour la connecxion électrique aux interrupteuts et LEDs du
panneau avant. Le JFP1 est conforme au guide de conception de la connectivité En-
trée/sortie du panneau avant Intel®.

Connecteur DLEDS3 : JDLED3 (en option)

Cela est réservé pour la connexion d’une future carte de contréle MSI.
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Boutons

Cette carte mere vous fournit les boutons ci-dessous pour régler les fonction de cet
ordianteur. Cette section vous expligue comment changer la fonction de votre carte
meére avec ces boutons.

Bouton OC Genie : TURBO1

Ce bouton sert a auto-overclocker pour le systeme. Appuyez sur ce bouton pour activer
la fonction OC Genie lorsque le systéme est au statut éteint, néanmoins, le bouton
s’allume et se verrouille. En suite, le systéme détectera automatiquement les valeurs
optimum pour overclocker aprés l'initialisation du systéme. Pour désactiver la fonction
OC Genie, veuillez appuyer sur le bouton encore aprés éteindre le systéme, néan-
moins, le bouton s’éteint et se déverrouille, et le systéme conserve le défaut pour la

prochaine initialisation.

Impenrtant

» Veuillez installer une mémoire de DDR3 1333 et supérieure et meilleur équipements
pour la dissipation de la chaleur avec la fonction OC Genie.

* Nous ne garantissons pas la gamme et les dommages ou risques causés par le
comportements d’overclocking OC Genie.

» Vous pouvez désactiver la fonction OC Genie dans le réglage du BIOS. Et nous vous
proposons de conserver la configuration d’OC Genie au profil d’overclocking dans le
BIOS pour s’en servir dans la future.

Bouton d’alimentation : POWER1

Ce bouton d’alimentation sert a allumer ou éteindre le systéme. Appuyez ce bouton

pour allumer ou éteindre le systéme.

Bouton de réinitialisation : RESET1

Ce bouton sert a réinitialiser le systéme. Appuyez ce bouton pour le réinitialiser.
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Points de contréle des tensions :

Points de contrdle des tensions : FV1

Cet équipement de points de contréle des tension sert a mesurer la tension actuelle du
CPU/ CPU_VTT/ CPU_GFX/ DDR/ PCH.

CPU CPU_GFX PCH GND

[o] [o] [o] [o] [e] [e] [e]

CPU_VTT DDR GND

~

Tension CPU : mesurer la tension actuelle du

o] [e] [=] [=] [2] |7 CPU avec le point CPU et le point GND & I'aide

d’'un multimétre.

-

CPU GND

Tension CPU_VTT : mesurer la tension actuelle

o] @ [o] [o] [o] ®] [=] |7 du CPU_VTT avec le point CPU_VTT et le point

GND a l'aide d’'un multimétre.

-

CPU_VTT GND

Tension CPU_GFX : mesurer la tension actuelle

o] [e] =] [e] [o] |7 du CPU Integrated Graphic avec le point CPU_
GFX et le point GND a l'aide d’'un multimétre.

-

CPU_GFX GND

Tension DDR : mesurer la tension actuelle du

o] [e] [] ] [=] |7 DDR avec le point DDR et le point GND a l'aide

d’'un multimétre.

-

DDR GND

Tension PCH : mesurer la tension actuelle du

=] [o] [=] [=] ] 7 PCH avec le point PCH et le point GND & l'aide

d’'un multimétre.

-

PCH GND
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Indicateur de statut LED

000000

© b s

EEEEER

BH|B68(88/68

CPU Phase LEDs

Ces LEDs indiquent le mode actuel de phase d'alimentation du CPU. Suivez les
instructions ci-dessous pour le lire.

BAaume  []Eteint

100000 CPU est au mode d'alimentation de phase 1.
10000 CPU est au mode d'alimentation de phase 2.
[} I CPU est au mode d'alimentation de phase 3.
100000 CPU est au mode d'alimentation de phase 4.
100N CPU est au mode d'alimentation de phase 5.
(TR RRD] CPU est au mode d'alimentation de phase 6.

Dual BIOS LED

Ce Dual BIOS LED indique I'état du BIOS lors du démarrage du systéme. Suivez les
instructions ci-dessous pour le lire.

Eteint : Normal.

Clignote (1 cycle/seconde) : Le BIOS primaire échoue.

Fixe : Les deux BIOS primaire et secondaire échouent.
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Cavalier
Cavalier d’effacement CMOS : JBAT1

Il'y a un CMOS RAM intégré, qui posséde un bloc d’alimentation alimenté par une bat-
terie externe, destiné a conserver les données de configuration du systéme. Avec le
CMOS RAM, le systeme peut lancer automatiquement le systéme d’exploitation chaque
fois qu'il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du systéme, réglez le
cavalier pour effacer les données.

JBATA - ]

1

Conserver les données Effacer les données

Vous pouvez effacer le CMOS en raccourcissant1-2 pins lorsque le systéme est éteint,
et puis ouvriez-les. Evitez d’effacer le CMOS pendant que le systéeme est allumé; cela
endommagerait la carte mere.
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Emplacements

Emplacement PCIE (Peripheral Component Interconnect Express)
L’emplacement PCIE supporte la carte d’extension d’Interface PCIE.

Emplacement PCIE x16

Impontant

Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d’extension, assurez-vous que le PC n’est
pas relié au secteur. Lisez la documentation pour faire les configurations nécessaires
du matériel ou du logiciel de la carte d’extension, tels que cavaliers, interrupteurs ou la
configuration du BIOS.

Emplacement PCI (Peripheral Component Interconnect)
L’emplacement PCI supporte la carte LAN, la carte SCSI, la carte USB et d’autres

Emplacement 32-bit PCI

Impontant

Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d’extension, assurez-vous que le PC n’est
pas relié au secteur. Lisez la documentation pour faire les configurations nécessaires
du matériel ou du logiciel de la carte d’extension, tels que cavaliers, interrupteurs ou la
configuration du BIOS.

Chemins de revendication d’interruption de PCI

IRQ est 'abréviation de “interrupt request line”. Les IRQ sont des lignes de matériel
sur lesquelles les périphériques peuvent émettre des signaux d’interruption au micro-
processeur. Les pins de PCI IRQ sont typiquement connectés aux pins de bus PCI
comme suivant :

Ordre1 Ordre2 Ordre3 Ordre4
PCI Emplacement1 | INTA# INTB# INTC# INTD#
PCl Emplacement2 | INTB# INTC# INTD# INT A#
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Réglage BIOS

Ce chapitre donne des informations concernant le programme de réglage du BIOS et
vous permet de configurer le systéme pour obtenir des performances d’utilisation opti-
mum. Vous aurez peut-étre besoin de lancer le programme de réglage lorsque :
m  Un message d’erreur apparait sur I'écran pendant le démarrage du systeme,
qui vous demande de lancer BIOS SETUP (Réglages).
®m \/ous souhaitez changer les réglages par défaut des fonctions personnalisées.

* Les objets situés sous chaque catégorie BIOS décrits dans ce chapitre sont mis a
jour pour améliorer les performances du systéme. C’est pourquoi il est possible que
la description soit Iégérement différente du BIOS le plus récent, et ne doit servir que
comme référence.

» Auredémarrage, la premiére ligne qui apparait aprés le compte de la mémoire, est la
version BIOS. Elle est généralement sous la forme :

E7681IMS.xxx 052011 ou :

Le 1er caracteére se rapporte au type du BIOS : E = EFI.
Les caractéres de 2 a 5 se rapportent au numéro de modeéle.

Le 6éme caractere se rapporte au jeu de puces : | = Intel, N = nVidia, A =
AMD et V = VIA.

Les caractéres de 7 a 8 se rapportent au client : MS = clients standard.
xxx se rapporte a la version de BIOS.
052011 se rapporte a la date a laquelle est publié ce BIOS.

Entrée dans le paramétrage

Allumez l'ordinateur et le systeme lancera le processus POST (Test automatique
d’allumage). Lorsque le message ci-dessous apparait a I'écran, appuyez sur la touche
<DEL> pour entrer dans les réglages.

Press DEL to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(Appuyez DEL pour entrer dans le Menu Réglages, F11 pour entrer
dans le Menu Démarrage)

Si le message disparait avant que vous ne répondiez et que vous souhaitez encore
entrer dans Setup (Réglages), redémarrez le systéme en éteignant puis en rallumant
en appuyant sur le bouton RESET (Réinitialiser). Vous pouvez également redémarrer le
systéme en appuyant simultanément sur les touches <Ctrl>, <Alt>, et <Delete>.
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Contréle
Clavier Souris Description
<t 1> Choaisir un article
@)
Bouger le curseur
<Entrer> \U\J Choisir une icdne/ un domaine
Cliquer/ Double-
cliquer le bouton
gauche
<Esc> Sar Retourner au menu Exit ou revenir a la page précé-
i\J dente d’'un sous-menu
Cliquer le bouton
droite
<+> Augmenter la valeur numérique ou faire un change-
ment
<> Diminuer la valeur numérique ou faire un change-
ment
<F1> Aide générale
<F4> CPU Spécifications
<F5> Entrer dans Memory-Z
<F6> Charger les réglages optimaux par défaut
<F10> Conserver les changements et redémarrer
<Esc> Quitter
Sous-Menu
Si vous avez un symbole de pointeur droit (comme indiqué sur la vue de droite) appa-
raitre sur la gauche de certains champs, cela signifie qu’'un sous-menu peut étre lancé a
partir de ce champ. Un sous-menu contient des options supplémentaires. Vous pouvez
utiliser les fleche ( t{ ) pour illuminer le champ puis appuyez sur <Enter> pour faire
apparaitre le sous-menu. Vous pourrez alors utiliser les touches de commande pour
saisir des valeurs et vous déplacer d’'un champ a un autre a l'intérieur d’'un sous-menu.
Si vous souhaitez revenir au menu principal, appuyez juste sur <Esc>.
Aide générale <F1>
Le programme de réglages BIOS fournit un écran d’aide générale. Vous pouvez faire
apparaitre cet écran a partir de n’importe quel menu en appuyant simplement sur <F1>.
L’écran d’aide donne une liste des touches appropriées a utiliser et les sélections pos-
sibles pour I'objet illuminé. Appuyez sur <Esc> pour quitter I'écran d’aide.
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Menu principal

Une fois entré dans l'unité de réglages BIOS CMOS, le menu principal apparait
sur I'écran. Le Menu Principal vous permet de sélectionner parmi les fonctions de
réglages.

CLLiICI<=i00= efficient Flexible Intelligent language X Close

settings

Navigate with arrow keys o mouse. F1 = General Help, F4 = CPU Specifications,
F5 = Memory-2, F6 = Load Optimized Defaults, F10 = Save & Exit, Esc = Exit without saving.

ms.

»Language
Entrez dans le menu Setup, vous voyez un bouton “Language”. Veuillez cliquer ce bou-
ton et choisir la langue selon vos souhaits, pour le réglage BIOS d’abord.

» Green Power

Cliquez sur l'icone “Green Power” pour entrer dans le menu. Utilisez ce menu pour
spécifier les phases d’alimentation.

> Utilities

Cliquez sur l'icone “Utilities” pour entrer dans le menu. Ce menu vous fournit des utili-
taires utiles pour mettre a jour le BIOS et la récupération de disque dur.

» Overclocking
Cliquez sur l'icéne “Overclocking” pour entrer dans le menu. Utilisez ce menu pour
spécifier vos réglages de controle et d’overclocking de la fréquence/ tension.

»Games
Cliquez sur I'icbne “Games” pour entrer dans le menu. Ce menu vous fournit plusieurs
jeux a jouer.

> Settings
Cliquez sur l'icone “Settings” pour entrer dans le menu. Utilisez ce menu pour spécifier
vos réglages du fonctionnement des puces, les périphériques de démarrage et le mot
de passe.
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Quand vous entrez dans l'unité de réglages BIOS, suivez les procédures suivantes

pour l'utilisation générale.

1. Load Optimized Defaults (Chargement des réglages optimisés par défaut) : Choi-
sissez [Setting] -> [Save & Exit] -> [Restore Defaults] et cliquez. Puis apparait un
message sur I'écran comme ci-dessous. Choisissez [Yes] et cliquez afin de charger
les réglages par défaut pour une performance optimale du systeme.

Load Optimized Defaults

2. Setup Date/ Time (Réglage de I'heure et de la date) : Choisissez [Setting] -> [Sys-
tem Status] -> [System Date]/ [System Time] et cliquez-le. Vous pouvez ajuster la
date et le temps de votre lieu.

CL_iCI<=i0J= Fificient Flexible Intelligent

Q‘Q‘ : g % : T 2.50 oz CLTTITTTTITTTTIIEEN

Set the Date. Use Tab to switch
betuween Data elements.

3. Save & Exit Setup (Sauvegarder les réglages et quitter) : Choisissez [Setting] ->
[Save & Exit] -> [Save Changes & Reset] et cliquez-le. Puis il apparait un message
comme ci-dessous. Choisissez [Yes] et cliquez-le pour conserver les configurations
et quitter I'utilitaire de réglage BIOS.

Save & reset
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4. OC Menu Introduction (Introduction du Menu OC) : Ce menu est pour des utilisa-
tions avancées destinées a overclocker la carte mere.

CL_iCI<=i00= efficient Flexible,Intelligent

CPU Freguency

100.00 ¥ [l Adjust cPu Ratio

4+: Select Screen

1 select Item
Enter: Select

+/-: Change Opt.

Fi: General Help

F4: CPU Specif ications
FS: Memary-2

F&: Optimized Defaults
ESC: Exit

F10: Save & Reset

Version 1.23.1108. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

» Current CPU / DRAM Frequency
Ces menus montrent la fréquence du CPU et de la mémoire. Lecture uniquement.

» CPU Base Frequency [10KHz]
Cet article vous permet de régler I'horloge de base du CPU (en 10KHz). Vous pou-
vez overclocker le CPU en ajustant la valeur.Veuillez noter que le comportement
d’overclocking n’est pas garanti.

» Adjust CPU Ratio
Ce menu contréle le multiplicateur qui sert a déterminer la fréquence du processeur

reliée a la fréquence externe ou de la carte mére. Il est disponible seulement quand le
processeur supporte cette fonction.

» Adjusted CPU Frequency
Il montre la fréquence ajustée du CPU. Lecture uniqguement.

» Adjust CPU Ratio in OS
Activer ce menu, il vous permet de changer le ratio CPU dans le systeme d'exploitation
avec l'aide d'application MSI.

> Internal PLL Overvoltage
Ce menu sert a ajuster la tension PLL.
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»EIST

L’Enhanced Intel SpeedStep Technologie vous permet de configurer le niveau de
performance du microprocesseur si I'ordinateur fonctionne en batterie ou en I'adapteur
d’alimentation. Ce domaine vous apparitra aprés que vous installiez le CPU qui supporte
la technologie speedstep.

» DRAM Frequency

Ce réglage contrdle la fréquence de la mémoire.

» Extreme Memory Profile(X.M.P)

Cet article sert a activer/ désactiver I'intel Extreme Memory Profile (XMP). Pour plus
d’informations veuillez vous référer au site Internet officiel.

» Adjusted DRAM Frequency

Il montre la fréquence ajustée de la DRAM. Lecture uniquement.

» DRAM Timing Mode

Le choix de décision si le timing DRAM est contrélé par le SPD (Serial Presence Detect)
EEPROM sur le module DRAM. La mise en [Auto] active le DRAM timings et le sous-
menu suivant “Advance DRAM Configuration” d'étre déterminé par le BIOS basé sur la
configuration du SPD. La mise en [Manual] vous permet de configurer le timings DRAM
et le sous-menu suivant “Advance DRAM Configuration” relatifs manuellement.

» Advanced DRAM Configuration

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

» Command Rate2
Ce réglage contrble le taux d’ordre DRAM.

»tCL

Il contréle la latence CAS, qui détermine le retard du timing (en cycle d’horloge)
avant que le SDRAM commence un ordre de lecture aprés I'avoir regu.

»tRCD

Quand le DRAM est rafraichi, les rangs et les colonnes sont tous adressés
séparément. Cet article vous permet de déterminer le timing de la transition de RAS
(row address strobe) a CAS (column address strobe). Moins fonctionne I'horloge,
plus vite est la performance de DRAM.

»tRP

Cet article contrdle le numéro de cycles pour que le Row Address Strobe (RAS) soit
autorisé a pré-charger. S'il n’y a pas assez de temps pour que le RAS accumule
sa charge avant le rafraichissement de la DRAM, le rafraichissement peut étre
incomplet et le DRAM peut échouer a retirer les données. Cet article s’applique
seulement quand le DRAM synchrone est installé dans le systeme.

»tRAS

L’article détermine le temps que le RAS prend pour lire ou écrire une cellule de
mémoire.

»tRFC

Ce réglage détermine le temps que RFC prend pour lire ou écrire une cellule de
mémoire.

»tWR

L’intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données et le
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début de I'ordre de précharge. Permet aux amplificateurs sensitifs de restaurer les
données aux cellules.

»tWTR

L’intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données
et le début de l'ordre de pré-charge. Permet au pont I/O de faire sur-fonctionner
I'amplificateur sensitif avant qu’un ordre de lecture commence.

»tRRD

Spécifie le retard active-a-active des différentes banques.

»tRTP
L’intervalle de temps entre un ordre de lire et un ordre de pré-charge.

»tFAW
Cet article sert a régler le timing tFAW (délai de quatre fenétres activées).

»tWCL
Cet article sert a régler le timing tWCL (Write CAS Latency).

»tCKE
Cet article sert a régler le timing tCKE.

» Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Appuyez <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Vous pouvez régler le timing de
mémoire avancée pour chaque canal.

»tRRDR/ tRRDD/ tWWDR/ tWWDD/ tRWDRDD/ tWRDRDD/ tRWSR
Ces articles servent a régler le timing de mémoire pour canal 1/ 2 de la mémoire.

»GT OverClocking
Ce menu vous permet d’activer/ désactiver 'overclocking de graphics intégrés.

»GT Ratio
Ce réglage controle le ratio de la fréquence de graphics intégrés pour activer les graph-
ics intégrés en combinaison de différentes fréquences.

» Spread Spectrum

Lorsque le générateur d’horloge de la carte mére fonctionne, les valeurs extrémes
(spikes) créent des interférences électromagnétiques EMI (Electromagnetic Interfer-
ence). La fonction Spread Spectrum réduit ces interférences en réglant les impultions
pour que les spikes des impultions sont réduits au courbes plus plates.

Impontant

» Sivous n‘avez pas de probléeme d’EMI, laissez I'option sur [Disable], ceci vous per-
met d’avoir une stabilité du systéeme et des performances optmales. Dans le cas
contraire, choisissez Spread Spectrum pour réduire les EMI.

* Plus la valeur Spread Spectrum est importante, plus les EMI sont réduites, et le
systeme devient moins stable. Pour la valeur Spread Spectrum la plus convenable,
veuillez consulter le reglement EMI local.

* N'oubliez pas de désactiver la fonction Spread Spectrum si vous étes en train
d’overclocker parce que méme un battement léger peut causer un accroissement
temporaire de la vitesse de I'horloge qui verrouillera votre processeur overclockeé.
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»VDroop Control
Ce menu sert a choisir le mode de contrdle VDroop.

»CPU Core Voltage/ CPU 1/0 Voltage/ DRAM Voltage/ GPU Voltage/ System Agent
Voltage(SA)/ CPU PLL Voltage/ DDR_VREF_CA_A/ DDR_VREF_CA_B/ DDR_VREF_
DA_A/ DDR_VREF_DA_B/ PCH 1.05

Ce menu sert a ajuster la tension du CPU, de la mémoire et des puces.

» Current CPU Core Voltage/ Current CPU /O Voltage/ Current DRAM Voltage/ Current
GPU Voltage

Ces menus montrent la tension actuelle du CPU Coeur/ CPU I/O/ DRAM/ GPU. Lecture
uniqguement.

» Overclocking Profiles
Appuyez <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

» Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Appuyez <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Dans le sous-menu, ces menus
servent a conserver les réglages actuels, et vous pouvez charger les réglages des
profils enregistrés.

» OC Retry Count

A I'échec de 'overclocking, la mise en [1, 3] de cet article permet au systéme de re-
démarrer 1/ 3 fois avec la méme configuration overclockée. Si 'overclocking échoue
toujours, le systéme réinstalle celle par défaut.

» CPU Specifications
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Le sous-menu montre I'information
du CPU installé.

» CPU Technology Support
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Le sous-menu montre les
technologies du CPU installé. Lecture uniquement.

» MEMORY-Z
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

» DIMM1~4 Memory SPD
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Le sous-menu affiche les in-
formations de la mémoire installée.

» X.M.P Support Information
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ces articles affichent I'état
actuel de l'information du support X.M.P. Lecture uniquement.

»CPU Features
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu :

» Hyper-threading

La fonctionnalité Intel Execute Disable Bit peut prévenir des attaques malicieuses de
“buffer overflow” lorsqu’il est combiné avec un systéme d’opération supportant cette
fonctionnalité. Permet au processeur de classer les zones dans la mémoire ou le
code d’application peut exécuter et ou il ne peut pas. Lorsqu’un ver malicieux tente
d’'insérer un code dans le buffer, le processeur désactive I'exécution du code pour
prévenir le dommage ou la propagation du ver.
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Afin d’activer la fonctionnalité de I'Hyper-Threading Technologie pour le systeme de
votre ordinateur, il faut tous ces composants de plate-forme suivants :

* CPU : Un InteP Processeur avec la HT Technologie ;

* Puce : Un InteP chipset qui supporte la HT Technologie ;

» BIOS : Un BIOS qui supporte la HT Technologie et qu'il soit activé ;

» OS : Un systeme d’opération qui supporte la HT Technologie.

Pour plus d’informations sur la Hyper-threading Technologie, allez au site :
http://www.intel.com/technology/platform-technology/hyper-threading/

» Active Processor Cores
Ce menu vous permet de choisir le nombre de coeurs actifs du processeur. .

> Limit CPUID Maximum

Il est destiné a limiter la vitesse listée du processeur aux systémes d’opérations
plus vieux.

» Execute Disable Bit

La fonctionnalité Intel Execute Disable Bit peut prévenir des attaques malicieuses
de “buffer overflow” de certaines classes lorsque il est combiné avec un systéme
d’opération supporant. Cette fonctionnalité permet au processeur de classer les
zbnes dans la mémoire par ou le code d’application peut exécuter et ou il ne peut
pas. Lorsque un ver malicieux tente d’insérer un code dans le buffer, le processeur
désactive I'exécution du code pour prévenir le dommage ou la propagation de vers.

> Intel Virtualization Tech

Cet article sert a activer/ désactiver I'Intel Virtualization Technologie. Pour plus
d’informations veuillez vous référer au site officiel d’Intel.

> Intel VT-D Tech

Cet article sert a activer/ désactiver la technologie Intel VT-D. Pour plus d'information
veillez vous référer au site officiel d'Internet.

»Power Technology

Cet article vous permet de choisir le mode Intel Dynamic Power technologie.

» C1E Support
Activer cet article pour lire la consommation d’énergie du CPU lors de l'arrét. Pas
tous les processeurs supportent Enhanced Halt state (C1E).

» OverSpeed Protection

La fonction Overspeed Protection permet de surveiller le CPU actuel ainsi que sa
consommation d'énergie. Si elle surpasse un certain niveau, le processeur réduira
automatiquement sa fréquence. Si vous voulez overclocker votre CPU, mettez le en
[Disabled].

> Intel C-State
C-state est un statut du management de I'alimentation qui significativement réduit

I'alimentation du processeur quand il est inactif. Ce domaine apparaitra seulement
si vous installez un CPU qui supporte la Technologie c-state.
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Carte mére MS-7681

» Package C-State limit
Ce domaine vous permet de choisir un mode C-state.

> Long duration power limit(W)
Ce domaine vous permet d’ajuster la limite d’alimentation TDP pour une longue
durée.

» Long duration maintained(ms)
Ce domaine vous permet d’ajuster le temps de maintien pour la limite d’alimentation
d’une longue durée.

» Short duration power limit(W)

Ce domaine vous permet d’ajuster la limite d’alimentation TDP pour une courte du-
rée.

» Primary plane turbo power limit(W)

Ce domaine vous permet d’ajuster la limite TDP pour turbo de primaire niveau.
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Information Logiciel

Sortez le DVD Pilote/ Service, qui est inclus dans la boite de la carte mére et placez-le
dans le DVD-ROM. L’installation va automatiquement se déclencher, cliquez sur le pi-
lote ou sur I'utilitaire et suivez le pop-up de I'écran pour accomplir I'installation. Le DVD
de Pilote/Service contient :
- Menu Pilote : Il montre les pilotes disponibles. Installez le pilote si vous le sou-
haitez pour activer le dispositif.
- Menu de service : Il montre les applications logicielles supportées par la carte
meére.
- Menu service de base : Connectez-vous au site Web officiel de MSI par ce menu.
- Menu d’information du produit : Il montre les nouvelles informations sur le produit
MSI.
- Menu de sécurité : Il fournit la programme d’antivirus.

Imperntant

Veuillez consulter le site Web de MSI pour obtenir les derniers pilotes et BIOS pour une
meilleure performance du systéme.
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MS-7681 CuctemHa nnata
|

XapaKkTepucTmku

Mpoueccop

® [poueccop Intel® Core™ i7/ Core™ i5 /Core™ i3/ Pentium® Celeron®B
koHcTpykTBe LGA1155
(Ons nonyyeHus camown HoBow nHpopmaummn o CPU, nocetute cant
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Yuncet

= |ntel®Z68 (B3)

MNamaTtb

® 4 cnota DDR3 DIMM nopaepxuBatoT ckopoctb DDR3 2133(0OC)/ 1600(0C)/ 1333/
1066 DRAM (32I'b Max)

® Mopgaepka AByXKaHamnbHOro pexunMa
(3a pononHuTenbHOM MHopMaLMer O COBMECTMMbIX KOMMOHEHTax NoceTuTe cant
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN
= [opaepxka '6 LAN (10/100/1000) Ha unnceTe Realtek® RTL8111E

Ayano

= Ayavo kogek Realtek® ALC892

m 8-kaHanbHOe ayamo ¢ rmbkvM nepeHasHavyeHneM pasbeMoB
® COBMECTUMOCTb co cneumdumkauymen Azalia 1.0

SATA

m 4 nopta SATA 6I'6/c

- (SATA1~2) Ha uunceTe Intel®Z68

- (SATA7~8) Ha uunceTe Marvell® 9128 (Z68A-GD65)
m 4 nopta SATA 3I'6/c (SATA3~6) Ha unnceTe Intel®Z68
RAID

= SATA1~6 nogaepxmsatoT TexHonoruto Intel® Rapid Storage (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10)
Ha unncerte Intel® Z68, noanepxmeatoT SSD KkaLl ANsi YCKOPEHUsI CUCTEMbI
m SATA7~8 nogaepxwvsatoT pexxumbl RAID 0/ 1 Ha uunceTe Marvell® SE9128

USB 3.0
m 2 nopta USB 3.0 1 1 pasbem USB 3.0 Ha nnaTe Ha uuncete NEC D720200

BIOS

m [Mopnepxka Dual BIOS (Z68A-GD65)
® MNoppepxka Single BIOS (Z68A-GD55)
Multi-GPU

® Moapepxka TexHonoruy ATI® CrossFireX™
® MNogpepxka TexHonorum NVIDIA® SLI™
m MNoapepxka TexHonorun Lucid® VIRTU
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KoHHekTOpbI

® 3aaHeli naHenu
- 1 PS/2 nopt knaBuaTypbl/ MbILLK
- 1 kHonka c6poca CMOS
- 1 nopt koakcuanbHbIi S/PDIF-Out
- 1 nopt ontnyeckuii S/PDIF-Out
- 4 nopta USB 2.0
- 1 nopt** HDMI
- 1 nopt™* VGA
- 1 nopt™* DVI-D
- 1 nopt LAN
- 2 nopta USB 3.0
- 6 3BYKOBbIX Pa3beMOB C rMOKMM NepeHa3HauYeHnem
**(Moptbl VGA, DVI-D n HDMI pa6oTatoT Tonbko B npoueccope Integrated Graphics
Processor)

B PasbeMbl, yCTAHOBMEHHbIE Ha nnaTe
- 3 pazbema USB 2.0
- 1 pasbem USB 3.0
- 1 pa3bem Jatyuka oTKpbIBaHWs kopryca
- 1 pa3bem S/PDIF-Out
- 1 pa3bem Ansi NOAKMI0YEHUst ayamo Ha nepeaHei naHenu
- 1 pazbem TPM moayns
- 1 pa3bem nocnegoBaTenbHOro nopTa
- 1 KOHTpOIbHAasA TOYKa ANA U3MEPEHNS HaNPSHKEHUS
- 1 pasbem DLED3 (onunoHansHo)
- 1 kHonka OC Genie
- 1 KHOMKa NUTaHus
- 1 KHOMKa nepesarpysku

Cnotbl

m 2 cnota PCIE x16

m 3 cnota PCIE x1

m 2 cnota PCI, nogaepxka nitepdenca PCl wuHel ¢ nutadnem 3.3V/ 5V
®opm dakTop

m ATX (30.5 cm X 24.5 cwm)

Kpennexune
m 9 OTBEPCTUI ANS KpenneHnsi

MomoLyb B I'IpI/lO6peTeHVIVI OONONMHUTENbHbIX akceccyapoB U NOUCKe HoOMepa usgenua
MOXHO HaWTu no agpecy

http://www.msi.com/index.php
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Pa3smellieHne KOMMNOHEHTOB CUCTEMHOM NnaTbl

SYSFAN2, Ru-16 CPUFAN, Ru-16 FV1, Ru-22
JPWR2, Ru-11 CPU, Ru-6 DDR3, Ru-9 ‘
+—— SYSFAN1, Ru-16
SapHas | —— TURBO1, Ru-21
naHenb,
Ru-12
JPWR1, Ru-11
d {  JDLEDS, Ru-20
(&
—— SYSFAN3~4, Ru-16
PCIE, Ru-25 e |— SATA1~8, Ru-15
[ JBAT1, Ru-24
PCI, Ru-25 — JCI1, Ru-20
JTPM1, Ru-19
JAUD1, Ru-18 — | JFP1, JFP2, Ru-20

JSP1, Ru-19 JUSB1/JUSB2 / JUSBS, Ru-17

JCOM1, Ru-16 JUSB4, Ru-18

RESET1, Ru-21

POWER1, Ru-21
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OTBepCTVIﬂ Ansd BUHTOB

lMpn ycTaHOBKE CMCTEMHOW MNnaTbl HYXXHO BCTaBUTb €€ B KOPMyC B MpaBUIIbHOM
HanpaBneHun. Pa3mvelleHnsi oTBEPCTUIA AN BUHTOB MOKa3aHbl HUXeE.

.:{3;,

1l
1l
1l
=]
1l

BokoBble
CTOPOHbI
cnegyeT NpoTvB
3afHero kopnyca,
pasmelleHue
Onsi npoTekTopa
BXxoga/ Bbixofa
Kopnyca.

o
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000 o
o
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’

Cne,u,yﬂTe YKa3aHUAM BblLLE yKa3aHHO AJ1A4 YCTaHOBKA aepxaTtenew B npaBUNIbHOM MecTe
B KOpnyce 1 3aTemM BBUHTUTE BUHTbI Yepe3 OTBEPCTUA ONA BUHTOB B AepXaTesn.

BHUMAHNE

* BousbexaHune noBpexgeHnii K CUCTEMHOV riate, ilo60v KOHTaKT MEeXAy NpoBogKamum
CUCTEMHOV nnatbl M KOPMycoM Wiu Heobsi3aTeflbHblii AepxaTesib yCTaHOBMEH B
Kopryce 3arnpeLyeH.

« Ybegutecb B TOM, YTO Ha CUCTEMHON MfaTte WM B KOPMyce HET HUKaKoro
METasIM4eCcKoro KOMNOHEHTA, KOTOPbIV MOXET BbI3BaTb 3aKopaynBaHue CUCTEMHOM
nnare.
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CPU (UeHTpanbHbi npoueccop)

lMpn ycraHoBke CPU, 4yto6bl ybBepeub npoueccop OT neperpesa, He 3abyabTe
yCTaHOBUTb NPOLECCOPHbIV Kynep. Ecnny Bac HET NPOLLECCOPHOro Kynepa, noxanyncra,
CBSXKMTECH C AUNEPOM C LiENbIO NPYOBPEeTEeHUst U ero YCTaHOBKM [0 TOro, KaK BKIIOYMTE
KoMnbtoTep.

lMocnegHtoo MHpopmaLmio 0 NoAAEPKKE NPOLECCOPOB MOXHO NOMyYnTb Ha canTe
Ohttp://www.msi.com/service/cpu-support

lMeperpeB

MNeperpes MOXeT cepbE3HO MOBPEeAUTL LeHTpanbHbIi npoyeccop. HYTobbl yb6epedb
npoueccop oT neperpesa, ybeauTeCb B TOM, YTO MPOLECCOPHLINA Kyrep paboTtaet
HopMaribHO. NSy nyqLUeHNs TenIo0TBo4 He06X0AMMO HaHECTH CIION TEMONPOBOASLL el
nacTsl (v TennonpoBOASLLEN NIEHTbI) MEXAY NPOLEeCCOPOM 1 PaaNAaTOPOM.

3ameHa CPU

Ipn 3ameHe CPU, Bo nsbexaHue ero noBpexgeHusi, 06s13atesibHO OTKITHOYNTE UCTOYHUK
MUTaHUS NN BbIHbTE BUIIKY BI10Ka MUTaHUS U3 PO3ETKU.

PasroH

OTa cuctemHas nnata noggepxveaeT “pa3roH”. Ybeantechb, YTO KOMIOHEHTbI CUCTEMbI
CrocobHbl paboTaTh B Takux HeCTaH4apTHbIX peXUMax npy pa3roHe. He pekomeHayeTcs
MCronb30BaTh NPOAYKT B PEXMMAX, HE COOTBETCTBYIOLUMX yKa3aHHbIM B criejuchuKaLmsix.
Mbi He rapaHTUpyem 3aLUuTy OT MOBPEXAEHWUNA U PUCKOB, BbI3BaHHbIX HENPaBUIbHOM
aKcnyaTaumer u yCTaHOBKOV napaMeTpoB C MPeBbILLEHNEM XapaKTEPUCTUK.

\
YcrtaHoBka npoueccopa LGA 1155

BHewwHui Bua npoueccopa. Ytobbl yBenuuntb TennopaccemBaHue, yoeamTtecs B
TOM, YTO HAHECEH CIOV TENNONPOBOASALLEN NacTbl.

Kntoy anst ycraHoBku Knioy ans ycraHoBku

XKénTblin TpeyronbHUK
aBngeTcs
VHOMKATOPOM 1 KOHT.

\_ /
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YcraHoBka npoueccopa U BEHTUNATOpa

Bous6exaHue neperpesa npv paboTe 06513aTeNbHO yCTaHOBUTE BEHTUNATOP NpoLieccopa.
OpHOBpeMeHHO, YTobbl yny4ylnTb TENNOOTBOA, YoeanTecb B TOM, YTO HaHECEH Ccron
TENnonpoBOAsLLEN NacTbl HA NPOLECCOPE Nepes yCTaHOBKOW BEHTUNATOPA.

CrnenyViTe AaHHbIM yKa3aHUSM AN NpaBUbHONM YCTAHOBKW. HenpasunbHas yctaHoBKa
nNpvBeAET K NOBPEXAEHMIO MPOLLECCopa U CUCTEMHOM NNnaTbl.

1. TMoTsHWTe 3a pblyar KpenneHus. 2. logHumuTe pblyar u  OTKpoOWTE
MeTanM4eckylo  KpbllKy  Ans
yCTaHOBKM npoueccopa.

3. Yb6eguBwuch B npaBuUnbHOM 4. CHUMUTE MNacTUKOBYIO  KPbILLKY.
opueHTauum npoueccopa, Onyctute MeTannMyeckylo KpbILLKY
rMofioXxnTe npoLeccop B Pasbem. MexaHu3ma KpernneHus.

ObpaTtute BHUMaHue, 41O

BblEMKM Ha npoueccope OOJDKHbI
COOTBETCTBOBaATb BbICTynam Ha
npouecCopHOM pa3bemMe.

BusyanbHO npoBepbTe MpPaBUIbHOCTb YCTAHOBKM rpoueccopa B pa3veM. Ecrm
fpoLeccop yCcTaHOBIEH HEMPaBUIIbHO, TO BbIHLTE MPOLECCOP U NEPEYCTaHOBUTE.
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5. OnyctuTe  pblyar  Ha  KPbILKY 6. [lMepen ycTaHOBKOM BeHTUNSITOPA
MexaHuama KpenneHus " yGeamTech, UTo BCE YEThIPE 3aLlesku
3adpuKcupyiTe ero. npaBUnbLHO COPVEHTVPOBAHDI.

CoBMECTUTE OTBEPCTUS CUCTEMHOM
nnatel C 3alenkamy KpenmneHus
BeHTUnsATopa. MpwxMute paguartop
C BEHTUNSTOPOM K MPOLLeccopy M
npocneaute, YTobbl YeThIPe 3aLLenKu
BOWMM B OTBEPCTUSI CUCTEMHOM

nnartbl.

7. Haxmute Ha ueTblpe 3aLlienku 8. T[o 3aBepLueHWn NogknounTe Kabenb
" 3akpenuTte BEHTUNSATOP. BeHTUnsATopa CPU K pasbemy Ha
MepeBepHUTE CUCTEMHYIO Mnaty w CUCTEMHOI nnarte.

y69,D,VITer, YTO 3allenkn HagexHo

YOEePKNBAKT BEHTUNATOP.

 [lepen BkrroYeHnem cuctembl ybeanTech, YTO BEHTUIATOP NpaBuiibHO YCTaHOBIIEH.
* Bo usbexaHve noBpexaeHuii He npukacaniTecb K KOHTaKTaM cokeTa npoueccopa.

» Ecnunpouyeccop He yCTaHoBJIeH, Bcerga 3aKkpbliBaKiTe pasbem NacTUKOBOU KPbILLKOM
AnA npegoTepalyeHus rNnosioMoK U rnoriaganns B Hero rpsi3vt v rblifin.

« 3a pgononHuTenbHoW uHgopmaymeri 06 ycTaHOBKe BeHTUNATOpa npoyeccopa
06patnTech K JOKYMEHTaLuW B ynakoBKe BEHTUIISITopa npoLeccopa.

* VIHgpopmayuio 06 ycTaHoBReHHOM ripoyeccope cmoTpute B BIOS.
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MamaTtb

Cnotbl DIMM ucnonb3ytoTcsl Ans yCTaHOBKM MoAyner namsitun. 3a JOnoNHUTENbHON
MH(OpMaLmer 0 COBMECTUMbIX KOMMOHEHTax obpaTutecb Ha canT

http://www.msi.com/service/test-report

DDR3 : ‘
240-koHT, 1.5V ‘

48x2=96 KOHT 72x2=144 KoHT

MpaBuna ycTaHoBKM MoZyrnel naMsaT ons paboThbl B ABYX
KaHalIbHOM pexumve

B OBYXKaHanbHOM pexume Moaynn namatun Moryt nepefaBatb UM NpPpUHUMATb
OaHHble Mo 2 WuHam ogHoBpeMeHHo. [pu ncnonb3oBaHun AOBYXKaHasrnbHOrro pexuma
NpOn3BOANTENBHOCTb CUCTEMbI NOBbILAETCs. Hke npuBedeHbl Npasuna 3anofHeHus
CrnoToB namMATn ana paGOTbI B IByXKaHanbHOM pexunme.

@ O |

S

= AR | 04

YcTaHoBNEeHHO

He ycTaHoBneHHo

* Mogynun DDR3 He B3aumosameHsiembl ¢ mogynsamu DDR2, n ctaHgapt DDR3 He
umeeT obpaTHoi coBmecTumocTu. CrnieayeT Bcerga yctaHaBnmBaTe MOAY M NamsiTi
DDR3 B paszvembl DDR3 DIMM.

» [lns paboTbl B AByXKaHaNbHOM pexume ybeamnTech, YTo B pasbemMax pasHbiX KaHaoB
Y Bac ycTaHoBIIEHbI MOAYM OQHOIo TUNa U O4UHaKoBOV EMKOCTH.

» Urobbl cuctema 3arpysunace, BHavane ycraHosute Mogynu B pasvem DIMM1.

* U3-3a crneynchuku pacnpeneneHnsi CUCTEMHbIX PeCypCcoB Ynnceta, 06bEM JOCTYMHOM
naMmsiTu MOXeT MakcumarnbHo coctaButb 31+I6 (Ho He 32Ib) npu ycTtaHoBke
mogynevi namsitn 8'b B Kaabivi U3 CrlI0TOB.
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YcTaHoBKa Moaynel namsitu

1. Mopynu namsTv UMeIOT OfHY Npope3b B cpeAHel YacTtu. Mopaynb BonaeT B pa3bemM
TOMbLKO NPW NPaBUITbHON OpPUEHTALNN.

2. BcraBbTe mogynb B DIMM cnot B BepTMKanbHOM HanpasneHun. 3ateMm HaxmuTe
Ha Hero, YTobbl 30M04€eHbIe KOHTaKTbl ryboko norpysunuce B DIMM cnot. Ecnu
MOZAyMb NamsATV BCTABMNEH NPaBuibHO, TO NIACTUKOBbIE 3aLLerkn Ha 06omX KOoHLax
3aKPOKOTCH aBTOMaTUYECKN.

3. BpyuHyto yb6eautech, 4To Moaynb 3akpenneH B cnote DIMM 3awenkamu ¢ o6enx
CTOPOH.

BHUMAaKNE,

3ornoTbie KOHTaKTbl eaBa BuAHbI, €Crv MOAZYN MaMsiTU NPaBUIIbHO PasMeLyeHbl B
DIMM cnore.
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Pa3bem nutaHus

24-koHTaKTHbIV pagbem nutaHus ATX: JPWR1

OTOT paszbem MO3BONSET MOAKMOUNTb 24-KOHTaKTHbIA KOHHEKTop nutaHus ATX.
[na ero noakntoyeHnss yo6eamTechb, YTO KOHHEKTOP U KOHTaKTbl pasbemMa npaBuibHO
COpPVEHTUPOBaHbI. 3aTeM NMOTHO BCTaBbTE Er0 B pa3beM Ha CUCTEMHOM nnarte.

Bbl Takke MoxeTe wucnonb3oBaTb 20-KOHTakTHbIA ATX 610k nuTaHus. [pu
ncnonb3oBaHnn 20-KOHTaKTHOro pasbemMa, NoAKMYanTe ero BAoMb KOHTakToB 1 1 13.

8-KOHTaKTHbIV pasbeM nutaHua ATX: JPWR2
10T pa3bemM NUTaHUA UcnonbdyeTca ans obecneyeHusi NUTaHus npoueccopa.

Ybeautecb B TOM, 4TO BCe pasdbeMbl MOAKIHYEHbI K UCTOYHUKaM nuTaHus ATX ans
cTabunbHou paboTbl CUCTEMHOWU naTthl.
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3agHsas naHenb

Mopr Pasbem
MopT MM/ yoaycyanbhbii  Mopr USB 2.0 | AN Mopr VGA
Knasuatypel - g/pDIF-Out
— = = © © Jn
o=
KHorka
OUYUCTKU @ Tnr
CMOS % — L —ghix
o = = | OEHEE-)o,
MopT USB 2.0 Mopt MopT HDMI  TMopt USB 3.0 MopT DVI-D

ONTUYECKMUIA
S/PDIF

> [opT MbllWwwn/KnaesnaTypbl
CraHpapTHble pasbembl DIN PS/2® ana  nogknioyeHus Mbllwn/knaBuatypbl  C
nHTepdericom PS/2°.

»Mopt USB 2.0
MopT USB (Universal Serial Bus) no3sonsiet nogkntoyatb Takne USB ycTpolicTBa, kak
KnaBuaTtypa, Mbillb U T.A.

»Mopt USB 3.0
MopT USB 3.0 siBnsieTcst 06paTHO coBMecTMMbIM ycTpoicTBoM ¢ USB 2.0. MNopaepxka
CKOpOCTU Nepefaymn AaHHblx Ao 5 Gbit/s (SuperSpeed).

Ecnu Bbl cobupaetech ucrnosnb3oBatb ycTporictBo USB 3.0, BaM HYXXHO NOAKMIOYUTH
kabenb USB 3.0 k pazvemy USB 3.0.

» KHonka ounctkn CMOS

Ha nnate ycraHoBneHa CMOS namsiTe ¢ nuTaHuem ot 6aTapeiiku, XxpaHsilas AaHHble
0 KOHurypaumm cuctembl. [aHHble, xpaHswmecs B CMOS namsatu, Tpebytotcs
KOMMbIOTEPY ANS 3arpy3Ku onepaLyvoHHON cucTeMbl Npu BkMtoYeHUn. Ecnn TpebyeTca
oynctnte CMOS namsaTb 1 CTepeTb AaHHbIE O KOH(UIypaLum CUCTEMBI, HXXMUTE 3Ty
KHOMKY.

BHUMaHNE

» [lepeg cbpocom paHHbix CMOS ybeautecb B TOM, YTO MUTAHWE CUCTEMbI
BbIK/TOYEHO.

* [locrne HaxaTusi KHOMKW W CTpUaHWS AaHHbIX B BbIKITIOYEHHOM cocTosiHum (G3),
cucTema 3arpy3nTcsi aBTOMaTUYECKN.

» PasbeM koakcuanbHblii S/PDIF-Out
37101 pasvem S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) ucnonssyetcst ansi
nepegauu 3Byka B LUucpoBom hopmaTe Yepes koakcuanbHbI kabenb.
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» Pasbem ontuyeckuii S/PDIF-Out

37101 pasvem S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) ucnonssyetcsi ans
nepefaun 3Byka B LdpoBOM hopmaTe HYepes ONTOBOINOKOHHbIV kabenb.

> Mopt HDMI

MynbTumeaniiHbIi nHTepderic Boicokon yetkocTn (HDMI) - 3To NonHOCTBIO LiMdpoBoOi
ayano/Buaeo MHTepdenc ¢ BO3MOXHOCTbIO Mepedadn AaHHbIX B HECXKaToM BuAe.
EavHbii kabens HDMI obecneuvBaet nepagadvy TB-curHana B nwbom copmare,
BKIIOYas TeneBuAEHWe CTaHOAAPTHOW, MOBBILEHHOW W BBICOKOW YETKOCTU, a TaKke
MHOrokaHanbHoe LM poBoe ayamo.

> MopT VGA
Pasbem DB15 ons nogknioyeHns MOHUTOpPA.

»opt DVI-D

KonHektop DVI-D (Digital Visual Interface-Digital) nossonsier nogkntounte LCD
MoHuTop. OH obGecneynBaeT BbICOKOCKOPOCTHOE LMMPOBOE COEAUHEHUE MeXay
KOMMbIOTEPOM 1 AncnneeM. [ins NoakoYeHUs MOHUTopa, MPOCTO NoAknoynTe kabenb
MoHUTOpa K KoHHekTopy DVI-D, a Takke ybeanTtecb B TOM, YTO ApYrol KoHew, kabens
npaBUNbHO COEAMHEH C MOHUTOPOM (CM. PYyKOBOACTBO MOMb30BaTens MOHMTOPA ANS
nony4eHns ONOMHUTENbHOM MHpopMaLmn).

lMoptsl HDMI, VGA n DVI-D Ha cuctemHovi nnate paspaboTaHbl 4511 UCMO/Ib30BaHUS B
kadyectBe IGP (Integrated Graphics Processor). Ecnv Bbl ycTaHoBun npoyeccop 6e3
BCTPOEHHOIo rpachnuyeckoro Yuna, atv nopTel pabortate He byayT.

»Pasbem LAN

CrangapTHbI pasbem RJ-45 ans noaknioveHns K
noKanbHOM BbiuMCIUTENLHOM ceTn (LAN). K Hemy e
nopakntoyaeTcs kabenb nokanbHoOW ceTu.

3enéH./ OpaHx.

LED | User Coctosihue LED OnucaHue
Nes. XKeénr. Het LAN coeauHeHve He yCTaHOBMEHO.
EcTtb(nocTosiHHO) LAN coepuHeHve ycTaHOBMEHO.

Ectb(sipye & muraet) | Ceasb ¢ Apyrum komnbioTepom no LAN.

Mpas. | 3enén. | Her CkopocTb nepeaaun 10 M6/c.
EcTb CkopocTb nepeaayn 100 M6/c.
OpaHx. | Ectb CkopocTb nepeaaun 1000 M6/c.
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MS-7681 CuctemHa nnata

> Ayamno pasbembl

3tn pasbemMbl UCMONb3YOTCA AONA NOAKIMHYEeHUA 3BYKOBbIX yCTpOVICTB. Pasbembl,
BbINOJTHAKOLLME pa3Hble beHKLl,VIVI, MMEIOT pas3nnyHblie uBeTa.

Bxog ayamo: ony6on - JIMHeNHbIn BXxoA, UCMoNb3yeTcs ANsi NOAKIOYEHNS
BHewero CD npowurpbiBaTens, MarHutooHa WNM APYrux 3BYKOBbIX
YCTPOWCTB.

Bbixog ayamo: 3enéHbiii - JIMHENHbIN BbIXO4 ANst MOOKMIOYEHUST HaYLUHUKOB
WM KOJTOHOK.

MuikpodoH: Po3oBbili - Pasbem ans nogknioyeHns MUKpodoHa.

Bbixog RS: YépHblili - Bbixog Ha 3agHue KONoHku B pexumve 4/ 5.1/ 7.1.

Bbixog CS: OpaHxeBblil - Bbixog Ha LeHTpanbHyt KOMOHKy u cabsydep B
pexume 5.1/ 7.1.

Bbixon SS: Cepblii - Bbixo Ha 6G0KOBbIE KOJNIOHKM B pexume 7.1.
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KoHHekTOpbI
Pasbem Serial ATA: SATA1~8

[aHHbI pa3beM SIBNSIETCS BbICOKOCKOPOCTHbIM MOpTOM MHTepdeica Serial ATA.
Jo6oii pasbem Serial ATA MOXET coeMHSTbCS C OAHUM ycTporicTBoM Serial ATA.

* KOMMOHEHTbI CUCTEMHOW NnaTbl B MSOGDE)KGHMM TOJSTbKO A4S CnpaBkun.

SATA1~2 (6I'6/c)
paboTatoT Ha yunceTe Intel® Z68

SATA3~6 (3I6/c)
pa6oTatoT Ha yunceTe Intel® Z68

SATA7~8 (6I'6/c)
paGoTatoT Ha uuncete Marvell® 9128
(onuuoHanbHo)

BHUMAHNE

WUsberarite, noxanyvicta, peskux narnbos kabensi Serial ATA. B npotuBHom crnydae
MOryT BO3HUKHYTb MOTEPU AaHHBIX NPpY nepesade.
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MS-7681 CuctemHa nnata

Pasbem nocnegosatenbHoro nopra: JCOM1

,D,aHHbIIZ pa3bemM ABNAETCA BbICOKOCKOPOCTHbIM MnocnenoBatesibHbiIM MOPTOM CBA3U
16550A ¢ 16-6awTHon nepepavert FIFO. K aTomy pazbemy MOXHO HenocpefcTBEHHO
NOAKINMKYNTL NocriegoBaTeribHoOe yCTpOVICTBO.

Pasbem nutaHusa seHtunaropos: CPUFAN,SYSFAN1~4

Pa3zbembl NUTaHUS BEHTUNATOPOB MOLAEPXKMBAOT BEHTUNATOPbI C NuUTaHvem +12B.
Mpu nogkntoyeHn HeoBX0ANMO NOMHUTb, YTO KPACHbIV MPOBOZ NMOAKI0YAETCS K LUMHE
+12B, yepHbIli - k 3emne GND. Ecnn Ha cucTemMHON nnaTe yCTaHOBMEHa MMUKPOCXeMa
annapaTHOro MOHUTOPWHIa, HEO6XOAMMO NCMONBb30BaTh CneLmanbHble BEHTUNATOPbI C
[artymMkaMy CKopoCcTy Ans peanv3aummn OyHKLUN ynpaBneHns BEHTUNATOPaMW.

CPUFAN/ 20
SYSFAN1

* Urobbl y3HaTh O MoAernsix MoAXOAsLYMX BEHTUISTOPOB, o0bpaTuTecs, noxanyvcra,
Ha opuymarnbHbIfi BE6 caliT uiu NPOKOHCYMbTUPYITECH C MPOAaBLOM.

* CPUFAN, SYSFAN1 noaaepxwBaroT ynpaBrieHWe CKOPOCTbI — BpaLyeHus
BeHTunsITopa. [ns aBToMaTtu4eckoro KOHTPOIIs CKOPOCTY BEHTUIISITOpa fpoLleccopa,
3aBycsLyesi OT TeMnepaTypbl MpoLeccopa U CUCTEMbI, MOXHO ycTaHoBuTb Control
Center.

* Pasvembl CPUFAN n SYSFAN1 nogaepxuBaroT BEHTUNSITOPbLI, Kak ¢ 3, Tak n ¢ 4
KOHTaKkTamu.
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Pasbem USB nepegHei naHenu: JUSB1 / JUSB2 / JUSB3

Pasbewm, cooTBeTCcTBYET Cneumdukaumm Intel® /0O Connectivity Design v npegHasHayeH
ONs1 NOAKMYEHUsT BbICOKOCKOPOCTHbLIX MEpPUEEPUIMHBIX YCTPOMCTB, Takux kak USB
HDD, undpoBble kamepbl, MP3 nneepebl, NpuUHTEPLI, MOAEMbI U UM NOAOGHbIE.

Mopt JUSBT1 nopoepxuBaeT HoByk TexHonorumio Super-Charger MSI, koTopas
obecneynBaeT PyHKLMIO ObICTPON 3apsiAKkM B MONoe BpeMs Ans Ballero cMapTdoHa.

Korpa cuctema nop coctosHmem SO / S1, BaM Hy»XHO yCTaHOBUTL npunoxerHne MSI,
SuperCharger, 4tobbl kOHTponmposaTe JUSB1T. lNMpu yctaHoBke npunoxexHus B “On”
(BkntoueH), oH BbicTpo 3apaauT cmapTtdoH vepe3 JUSBT HO nepepaya AaHHbIX 1
CMHXpOHM3aumsa 6yayT BbikntoyeHsbl. Mpy yctaHoske npunoxenus B “Off” (BeikmtoveH),
nopt JUSB1 6yget pabotatb HopmanbHbiM pasbemom USB. MNop coctosHnem S3 /
S4 / S5, nopt JUSB1 moxeT ewgé obecneuntb yHKUMIO GbiCTpon 3apsgku 6e3
OnepaumnoHHON CUCTEMbI, HE3aBUCMMO OT TOro, OTCOEAUTUTb UNN MEepecoeavHUTb
cMapTdoH.

* KOMMOHEHTbI CUCTEMHOW NnaTbl B Maoﬁpamewm TONbKO ANA CnpaBKun.

BblHOCcHast nnaHka USB 2.0
(onumoHanbHo)

* BHUMAHMWE, Bo nsbexaHue noBpexaeHui, koHTaktel VCC n GND gomkHbl 6biTb
npaBusIbHO NMOAKITIOYEHbI.

» Yro kacaetcs iPad, nopt JUSB1 moxeT elyé 3apsaute iPad B coctosHun S3, S4,
S5.

« O6paTtnTe BHUMaHWE Ha TOM, YTO PEKOMEHZAYeTCS MOAKMOYNTL O4HO YCTPOKNCTBO
oAnH pa3 ans cTabunbHOV 3apsaaKu.

» TexHonornsi Super-Charger goctynHa Ha crneumarnbHbIX MoAensx nnar, CrMcoK
KOTOPbIX Bbl MOXeTe HaiTy Ha cait MSI.

* Mol PEeKOMeHayeM He OTKITIOYUTb yCTpOl7ICTBO npu ero 3apsgke B COCTOSAHUN S1.
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MS-7681 CuctemHa nnata

Pasbem USB nepegHei naHenu: JUSB4

MopT USB 3.0 siBnseTcs obpaTHO coBMecTMMbIM ycTporcTBoMm ¢ USB 2.0. MNopaepxka
CKOpOCTU nepefaymn AaHHbix Ao 5 Gbit/s (SuperSpeed).

hut oy

* KOMMOHEHTbI CUCTEMHOW NnaTbl B M306pa)KeHMM TOMbKO AN CnpaBkun.

BblHocHas nnaHka USB 3.0
(onumoHanbHo)

NMaHne,

* [lomHuTE, 4TO BO M3bexaHne nospexaeHui, koHTakTel VCC n GND gomkHbl 6biTb
MpaBuIbHO MOAKITIOYEHSI.

» Ecnu Bbl cobupaeTecs ncnonb308aTh ycTporictso USB 3.0, Bam Hy>XHO noAKMIOYUTb
kabenb USB 3.0 k pasvemy USB 3.0.

BbiHOCHOW pasbem ayguo: JAUD1

OTOT KOHHEKTOp MO3BONSET MOAKMIOYUTL BbIHOCHOW pasbemM ayauno Ha nepegHen
naHenu n cooTeTcTByeT pykoBoacTay Intel® Front Panel I/O Connectivity Design.
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Pastbem TPM Mopgyns: JTPM1

[aHHbln pasbem nogknoyaetca k wmogynto TPM  (Trusted Platform  Module)
(onuymnoHanbHo). 3a 6onee noapobHOW MHOPMaLMENn U Ha3HavYeHnsIMKn obpallantecb
K onucanuto moayns TPM.

Moaynb TPM onuuoHansHo

* KOMMOHEHTbI CUCTEMHOW MnaTbl B M306pa)KEHVII/I TOJbKO AN CNpaBKuU.

Pasbem S/PDIF-Out: JSP1

OT0T pasbem ucnonbayetcs Ans nopknoveHust nitepderica S/PDIF (Sony & Philips
Digital Interconnect Format) anst nepegaun 3Byka B LmdpoBom chopmare.

N

i * KOMMNOHEHTbI CUCTEMHOW NnaTbl B MSOGpa)KeHMM TONbKO Ans CrpaBKkun.

BbiHocHasa nnaHka S/PDIF-Out
(onumoHanbHo)
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MS-7681 CuctemHa nnata

Pasbem gatyunka oTkpbiBaHus kopnyca: JCI1

K 3TOMY KOHHEKTOpY noAKI4vaeTcd kabenb AaTtyuka, yCTaHOBIEHHOro B Kopnyce.

I‘Ipm OTKPbIBaHMN KOpnyca ero MmexaHn3mMm akTuBuU3NpyeTCcA. Cuctema 3anommHaeT 310

cobbITHE ” BblaeT npeaynpexgeHne Ha 3KpaH. I'Ipe;:lynpe)i(,qeume MOXHO OTKINMKOYUTb
<

B HacTpoiikax BIOS.
S e

e,
o
T

KoHHekTopb! nepegHeii naHenu: JFP1, JFP2
OTW  KOHHEKTOPbl WCMOMb3yTCA AN  MOAKMIOYEHUS KHOMOK W WHAMKaTOPOB,
pacnonoXeHHbIX Ha nepefHer naHenu kopnyca. KoHHektop JFP1 cooTBeTcTByeT
pykosoacTay Intel® Front Panel /0O Connectivity Design.

Pasbem DLED3: JDLED3 (onuuoHarnbsHo)
OTOT pasbeM 3ape3epBMpPOBaH A1t MOAKMOYEHMSI KOHTporbHOM kapTel MSI B
Gyaywiem.
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KHonku

Ha aToii cuctemHol nnate MMEKTCS AONONHUTENbHbIE KHOMKW. JTa rnaBa NosiCHseT
BO3MOXHOCTW KaXKAOM N3 KHOMOK.

KHonka OC Genie: TURBO1

OTa kHoMka Mcnonb3yeTcs Ans aBTOMaTMYECKOro pasroHa cucTembl. Haxmute aTty
KHOMKy Ans BknoveHus dyHkuum OC Genie, korga cuctema BbiknodeHa. lNocne
HaxaTus kHomnka dukcmpyetcs u OygeT noacBeveHa. Cuctema aBTOMaTUYECKM
onpeaenuT onTUManbHble 3HA4YeHWsi pasroHa rMocrne 3arpys3ku cuctembl. [Ons
BbIkntoyeHust pyHkummn OC Genie, HAXXMUTE 3Ty KHOMKY eLLé pa3 nocre BbIKIoYeHNs
cuctembl. KHomka BEpHETCA B MCXOOHOE MOJIOXEHWE W MOACBETKA BbIKIOYUTCS.
Cuctema BOCCTaHOBUT NapameTpbl MO YMONYaHWIo Npu crieaytoLLeit 3arpy3ke.

BHUMaHNE

» YcraHoBute namate DDR3 1333 v Bbille, n ycTaHOBUTE 1YL BEHTUISATOP/ Kyrnep
Ans1 yeneluHow pabotsl ¢ ¢pyHkymeri OC Genie.

* Mbi He moxem npesckasatb BennymHy pasroHa OC Genie n He rapaHTMpyem
OTCYTCTBUE BO3MOXHbIX MOBPEXAEHUI Bbi3BaHHbIX ncronb3oBaHnem OC Genie.

» CyujecTByeT BO3MOXHOCTb BbIKmouynTb yHKkynio OC Genie B Hactpovike BIOS.
PekomeHayeTcsa coxpaHuTb koHpurypaumio OC Genie B BIOS gns ncnonb3oBaHus
B Oyaywjem.

KHonka nutanma: POWER1

OTa kHomka ncnonb3dyeTca And BKNKYEHUA U BbIKNKOYEHUA CUCTEMBbI. Haxmute Ty
KHOTMKY, 4YTOObI BKIMIOYNTB UMK BbIKMTIOYUTD cucrtemy.

e

KHonka nepesarpysku: RESET1

OTa KHoMKa UCMonb3yeTcs AN nepesarpyskv CUCTEMbI. HaxmuTe 3Ty KHOMKY, YTOGbI
nepesarpysuTb CUCTEMY.
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Voltage Check Point
Voltage Check Point: FV1

[aHHble KOHTPOMbHbIE TOYKM UCMOMNb3YITCA AN M3MEPEHUS TEKYLLEro HanpshKeHust
CPU/ CPU_VTT/ CPU_GFX/ DDR/ PCH.

CPU CPU_GFX PCH GND

[o] [o] [o] [o] [e] [e] [e]

CPU_VTT DDR GND

~

Hanpsbkenne CPU: gns usmepeHust TekyLlero
1 o] [e] [=] [=] [o] |7 Hanpsokenusi  mpoueccopa  HEOGXOAMMO
KocHyTbca Tovek CPU un GND wynamu
TecTepa.

CPU GND

Hanpspokenne CPU_VTT: ana  usmepeHus
| [=] o] [=] [=] [o] | 7 Tekywero Hanpskerus CPU_VTT Heobxoanmo
kocHyTbca Tovek CPU_VTT u GND wynamu
TecTepa.

CPU_VTT GND

Hanpsbkenne CPU_GFX: agns  uamepeHus

1| [o] [] =] [e] [o] |7 Tekywero HanpskeHMs  MHTErPUPOBAHHON

BuaeokapTbl CPU HeoBX0aMMO KOCHYThCA TOHEK
CPU_GFX GND CPU_GFX 1 GND wynamu TecTepa.

HanpspkeHne DDR: gns uamepeHus Tekyliero

1| [o] =] [=] ] [2] |7 Hanpskenuss DDR  HEOGXOAMMO  KOCHYTbCS!
Toyek DDR 1 GND wynamu Tectepa.

DDR GND

Hanpspkenne PCH: ons usmepeHust TekyLiero

1 =] [o] [] [=] ] 7 HanpsokeHust PCH  HeoBGX0oAMMO  KOCHYTLCS

Tovek PCH n GND wwynamu Tectepa.

PCH GND
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CeeToBble MHAN KaTopbl

000000

© b s

EEEEER

BH|B68(88/68

WHpukaTtopbl a3z CPU (CPU Phase LEDs)

3TN MHAMKaTOPbI NOKa3blBaOT pexum paboTel nctoyHmka nutaqus CPU. MHdopmayus
0 COCTOSIHUM MHAMKaTOPOB NpuBeAeHa B Tabnuue.

B BKOYEH [ | BLIKIHOYEH

100000 CPU wucnonb3yeT 1 ¢hasy nutanHus.
10000 CPU wncnonb3yeT 2 ¢asbl NUTaHus.
[} I CPU wncnonb3yeT 3 ¢asbl nUTaHus.
ERRR00 CPU uncnonbayet 4 dasbl nuTaHus.
ERRRNC CPU uncnonbayet 5 das nutaHms.
(TR CPU uncnonbayet 6 das nutaHns.

Wupukatop Dual BIOS

MngukaTtop Dual BIOS nokasbiBaeT coctosiHme BIOS Bo Bpemsi BKIIOYEHUS CUCTEMbI.
NHdopmaumsa o CoCTOAHUM MHAMKATOPOB NpvBeaeHa B Tabnuue.

BblikntoyeH: HopmanbHo.

Mwuraet (1 muranue/cek.): 3arpyska ocHoBHoro BIOS 3akoHumnace Heyaayen.
HenpepbiBHO roput: HeyaayHas nonbiTka 3arpy3ku oboux BIOS.
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MS-7681 CuctemHa nnata

MepemMbliykn
Mepemblyukn ounctkm CMOS: JBAT1

Ha nnate ycraHoBneHa CMOS namsiTe ¢ nuTaHnem OT 6aTapeiku, XpaHsiLias AaHHble
0 KoHdurypaumm cuctembl. C nomotypto namstu CMOS, cuctema aBTOMaTUHECKM
3arpyxaeTcsl Kaxapli pa3 npu BknodeHun. Ecnu y Bac BO3HUKaeT HeobXoAaMMOCTb
cbpocuTb KoHdurypaumo cuctembl  (oumctute CMOS), Bocnonb3yitecb 3ToW
nepemblYKON.

JBAT1 L ]

XpaHeHune C6poc
HacTpoek HacTpoek

BHUMAHNE

Ounctka CMOS npousBoanTcs coeamHeHUeM KOHTakToB 1-2 npu OTKIHYEHHOM
cucteme, 3atem oTkpouiTe ero. Msberavite ounctkn CMOS nipu paboTaroLyeri cucteme:
3TO NOBPEANT CUCTEMHYIO NNaTy.
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Cnotbl

Cnort PCIE (Peripheral Component Interconnect Express)
Cnot PCIE nogaepxusaeT kapTbl paclumperus nitepdeiica PCIE.

PCIE x16 cnot

PCIE x1 cnot

Cnort PCI (Peripheral Component Interconnect)

Cnot PCI nossonsiet yctaHoBuTb kapTel LAN, SCSI, USB un gpyrne gononHutensHble
KapTbl paclUMpeHnsl, KOTopble COOTBETCTBYIOT cneumdumkaummn PCI.

32-bit PCI cnot

BHUMaHNE

I"Iepeq yCTaHOBKOﬁ nnn un3Bried4eHnemM KapTt pacLunpeHus y6e,qMTer, 4yTo Kabesnb
nnuTaHnsa OTKITIYeH OT SﬂeKTpMHeCKOﬁ cetun. I'IphoMTe AOKyMeHTauyno Ha Kapty
pacLunpeHns 1 BbIMNOJTHUTE Heobxoanmble annaparHble Uiy nporpamMHble yCTaHOBKU
455 JaHHOUM nnatbl, Takue Kak rnepemMbl4ky, nepeknwYarenun wuniv KOHd)MI’ypaL{MfO
BIOS.

MapLupyTusauus sanpocoB npepbiBaHusi PCI

IRQ - cokpalueHue ot interrupt request (line) - nuHUS 3anpoca npepbiBaHus, annapaTHas
TIMHKSA, NO KOTOPOW YCTPOKCTBA MOTYT NOChINAThL CUrHaN NpepblBaHWs MAKPOMPOLIECCOPY.
O6b14Hoe nogkntoveHne PCI IRQ k koHTakTam wuHbl PCl nokasaHo Hike:

Mpukas1 lNpukas2 lMNpukas3 [MNpukas4
PCI croT1 INTA# INTB# INTC# INTD#
PClcnot2 |INTB# INTC# INTD# INTA#
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HacTtpoiika BIOS

B aTOl rnmaBe nNpuvBOASITCA OCHOBHblE CBedeHUs O pexume Hactponku BIOS (BIOS
SETUP), KOTOpbIi NO3BOMSIET YCTAHOBUTbL OMNTUMAIbHYI0 KOHMUrypauuio CUCTEMBI.
OTOT pexumM MoXeT NoTpeboBaThCs B CriedyoLwyx cryyasx:
®  Bo Bpemsi 3arpy3ks CUCTEMbl MOsiBNsSieTcss coobuweHne o6 owwnbke c
TpeboBaHuem 3anyctuts BIOS SETUP.
® B cnyyae HeobxoAMMOCTU 3aMEHUTb 3aBOACKVE HACTPOMKN Ha COOCTBEHHbIE.

» [ns ynydweHus npou3BoauTenbHOCTU cuctemsl, BIOS noctosiHHO obHoBAsIHOTCS.
lMoaTomy, npyBeaeHHoe 34eCk ONUCaHNe MOXXET HECKOITbKO OT/INYaThbCs OT ONUCaHNS
1151 HOBOV BEPCUM, U CITYXXUT UCKITIOYNTEITbHO B Ka4ecTse npumMepa.

« [pu 3arpyske, B nepBoyi, nocne obbema namsitTu CTPoke, BbIBOAUTCS 0603Ha4YeHue
BIOS . O6bI4HO OHO UMeET crieayroLuii popmar:

E7681IMS.xxx 052011 rpe:

1as 6ykBa cooTBetcTBYeT TUNy BIOS (E = EFI)

Cnieaytowyme 4 yngpbl COOTBETCTBYIOT HOMEPY MOAeN rnnarbl.

Cnepyroujasi 6yksa obosHayaeT npoussogutens yuncerta (I = Intel, N = nVid
ia, A=AMD n V = VIA).

2 nocnegHue bykBbl 0603HaqvaroT nponssoauTens nnatel MS =
CTaHAapTHbIN 3aKa3yquK.

XXX cooTBeTCTBYET HoMepy Bepcum BIOS.

052011 - gata Bbinycka BIOS.

Bxog B pexum HacTpOWKu

Bkntounte nwutaHve komnbtoTepa. [pu atom 3anyctutca npouepypa POST
(camoTectupoBaHue nocne BkmoveHus). Korga Ha akpaHe nosiBUTCA MpuBeAeHHoe
HWKe cooblLueHre, HaxmuTe knasuwy <DEL> ansa Bxoaa B pexxum HacTpoOrKu.

Press DEL to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(Haxxmute DEL gnst Bxoga B MeHto Hactpoek, F11 B 3arpy3ouHoro
MeHio)

Ecnu coobLueHune ncuesno, a Bbl He yCNenu HaxkaTb KaBuLly, nepesanycTute cucTemy,
BbIKMIOYMB M CHOBA BKIIIOYMB MUTaHWE, UK Haxas kHomnky RESET. MoxHo, Takke,
nepesanycTuTb CUCTEMY, HaXaB ogHOBpeMeHHO knasuwm <Ctrl>, <Alt>, n <Delete>.
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KoHTponb
Knasuatypa | Mbiwb OnucaHue
<t > \@)) BbiGop nyHKT
[MepemelweHune
Kypcopa
<Enter> Bbibop 3Hayka/ obnactn
2 P
LLenyox/
[BorHon
LenyokK neson
KHOMKW
<Esc> S Mepexoa B meH Bbixog wnu BO3BpalyeHue K
\5\4 npeaplayLemy nyHKTy B NOAMEHIO
LLlenyok npasoii
KHOMK
<+> YBenvyeHne 4nCroBOro 3Ha4YeHWs Unu BedeHune
N3MEHEHUN
<-> YMeHbLUEeHNe YWCNOBOro 3HaYeHUa UNn BeaeHne
N3MEeHeHWi
<F1> MoppobHas cnpaBka
<F4> Cneuudukauyns CPU
<F5> Bxog B Memory-Z
<F6> YcTaHoBKa onTUMarbHbIX HACTPOEK
<F10> CoxpaHnTb U3MEHEHUS U Nepesarpy3nTbes
<Esc> Bbixog
MNogmeHrto

Ecnu Bbl 0BGHapyxuTe, 4TO crieBa OT MyHKTa MEHIO UMeeTCH
MKOHKa C yKa3aTerem, 9TO O3HayaeT YTO B 3TOM MyHKTE ¢
eCTb MOAMEHI0 (KOTOPOEe COAEPXUT [OMOSIHUTENbHbIE 8
HacTpolikn). Vcnone3yiite ynpaenstowme knasuwm (1
I ) vnu mbiwb Ang Beibopa, a 3atem HaxmuTe <Enter>
VNV ABaXAb! LLENKHWTE NIEBYIO KHOMKY MbILLK, YTOObI BbI3BaTh MOAMEHH0. [lanee MOXHO
MCMomb30BaTh YNpaBnsioLiMe KNaBvLLM ANns BBOAA MapamMeTpoB M NepemeLleHns no
nyHKTam nogmMeHto. YTtobbl BEpHYTbCH B rMaBHOE MEHI0, MPOCTO HaxmMuTe <Esc > unu
LLIeNIKHWUTE NpaBoWi KHOMKOW MbILLIN.

MoppobHas cnpaeka <F1>

B pexume HacTpoiikn BIOS nmeeTcsi BO3MOXHOCTb MOMNyYeHUst Nogpo6HOM cripaBku.
Ee MoxHO BbI3BaTh 13 NOOOro MeH NpocTbiM HaxaTueM <F1>. B okHe cnpasku 6yayT
nepeyncneHbl BCe BO3MOXHbl€ HACTPOMKU B BbIOPAHHOM MyHKTE MeHio. HaxmuTte
<Esc> ans BbIKNIOYEHUS1 OKHA CrpaBKu.
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The Main Menu (maBHoe MeHI0)
Mpn Bxoge B pexum HacTpoikn BIOS Ha akpaHe oTobpaxaeTtcs [maBHoe MeHio.
"maBHOe MeHIo No3BonseT BbibpaTh cneayrowmne pyHKLWIN HacTpOeK.

CLLiICI<=i00= efficient Flexible Intelligent language X Close

Utilities

Navigate with arrow keys o mouse. F1 = General Help, F4 = CPU Specifications,
F5 = Memory-2, F6 = Load Optimized Defaults, F10 = Save & Exit, Esc = Exit without saving.

ms.

»Language

[TyHKT MEHI0, B KOTOPOM MOXHO M3MEHUTb TeKyLui A3bik BIOS.

» Green Power

MyHKT MEHI0, B KOTOPOM MOXHO M3MEHWUTb HAaCTPOWVKN PEXUMOB 3HEProcbepexeHuns.

> Utilities

lMyHKT MeHI0, B KOTOPOM HaxOAATCA MonesHble Mporpammbl ANS aBTOMaTUYeCcKoro
o6HoBnenus BIOS n cospganns 6akana HDD.

» Overclocking

MyHKT MEHI, B KOTOPOM MOXHO W3MEHWTb HACTPOMKM YacCTOTbl,HANPSHKEHUS W
BO3MOXHOCTEN pasroHa.

> Games

MMyHKT MEeHI0, B KOTOPOM HaxoAsiTCSt HECKOIBbKO UTp.

> Settings

MyHKT MEHI0, B KOTOPOM MOXHO WM3MEHUTb HACTPOWKW napameTpoB ANs yunceTa,
3arpy304HbIX YCTPONCTB 1 CUCTEMHbBIX Naponen.
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Haxogsce B pexume Hactpoiku BIOS, pekomeHayeTcsi BbINOMHWUTL criegytolime

Aencreums.

1. Load Optimized Defaults : Boibepute nyHKT [Settings] -> [Save & Exit] -> [Restore
Defaults]. Ha akpaHe nosiBUTCS BCnnbiBalollee COOOLLEHVE Kak Ha KapTUHKE.
Haxmute [Yes], 4uTobObl 3arpy3auTb HacCTPOWKM MO YMOMYaHWIO AN ONTUMAanbHON
NPON3BOANTENIBHOCTU CUCTEMBI.

Load Dptimized Defaults

2. Setup Date/ Time : BbibepuTe nyHkT [Settings] -> [System Status] -> [System Date)/
[System Time]. 3atem ycTaHoBUTE AATY U BPEMSI B COOTBETCTBYIOLLUX MOSSAX.

CL_iCI<E=i00= tfficient Flexible, Intelligent

Q' . e ‘ Freguency

settings

Set the Date. Use Tab to switch
betuween Data elements.

3. Save & Exit Setup : Bbibepute nyHkT [Settings] -> [Save & Exit] -> [Save Changes
and Reboot]. Ha akpaHe nosButca BCnmbiBarowee cOOBLEHNE Kak Ha KapTUHKe.
HaxmuTe [Yes], 4Tobbl coXxpaHuTb KoHUrypaumio n Beintn n3 BIOS Setup.

3ave & reset
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4. Pasgen OC Menu: 310 MeHK npegHasHa4yeHo Afsi OMbITHbIX Monb3oBaTenen u
npeaocTaBnseT BO3MOXHOCTU AN pa3roHa CUCTEMbI.

CLiCIK=Si0= Efficient,Flexible,Intelligent

@ i . . 4 CPU Freguency

100.00 Adjust CPU Ratio
HH;
10000

4+: Select Screen

1 select Item
Enter: Select

+/-: Change Opt.

Fi: General Help

F4: CPU Specif ications
FS: Memary-2

F&: Optimized Defaults
ESC: Exit

F10: Save & Reset

Version 1.23.1108. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

msi

» Current CPU / DRAM Frequency
3TV NyHKTbI NokasbiBaloT Tekyllyto YactoTy CPU n ckopocTb namsaTtu. Tonbko Ans
YTEeHnS.

» CPU Base Frequency [10KHz]

OTOT NyHKT MO3BOMSIET YCTAHOBUTL TakToOBYyt0 yactoTy Base clock CPU (B 10KHz).
M3meHeHne aToro napameTpa obecnevmBaeT BO3MOXHOCTb pa3roHa CPU. BHumaHue,
BO3MOXHOCTb YCMELLHOro pa3roHa He rapaHTuMpyeTcs.

» Adjust CPU Ratio

OTOT NYHKT KOHTPONUPYET MHOXUTENb, MpPEeAHa3Ha4YeHHbI ANsi  onpeaeneHns
BHYTPEHHEl TaKTOBOW 4acTOTbl MpoLeccopa B COOTBETCTBUM C BHELUHEN TaKTOBOM
4acToTOM WNM YacToTow cucTemHonm nnaTtel. OH AocTyneH TonbKO TorAaa, Korga
npoLeccop NoaAepKMBAET 3Ty (PYHKLMIO.

> Adjusted CPU Frequency

OTOT NyHKT nokasbiBaeT TekyLyyto YacToTy CPU. Tonbko Ans YyteHus.

> Adjust CPU Ratio in OS
BkntounTe 3TOT NyHKT, OH No3BonsieT BaM u3meHutb Yactoty CPU B OC cpencrteom
npunoxenuns MSI.
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> Internal PLL Overvoltage
OTOT NyHKT Ncnonb3yeTcs AN pernnmpoBaHns HanpsikeHus PLL.

»EIST

TexHonorms Enhanced Intel SpeedStep nossonser ycTaHOBUTL  YpPOBEHb
Npon3BOANTENBHOCTU MUKpoOMpoLeccopa. ATOT MyHKT MOSIBASETCS Mocne yCTaHOBKM
npotieccopa, KOTopblil NogaepxunsaeT TexHonormio SpeedStep.

» DRAM Frequency
MyHKT ynpaBrieHnst YyactoTamy namsiTi.

» Extreme Memory Profile(X.M.P)
OTOT NyHKT NO3BONSIET BKIOYMTL/BbIKMIOUNTDL Intel Extreme Memory Profile (XMP). 3a
AononHuTenbHON Hdopmauuen obpalyaitecb Ha ouLmanbHeIn BebcawT Intel.

> Adjusted DRAM Frequency
OTOT NyHKT nokasbiBaeT TekyLuyto YactoTy DRAM. Tonbko Anst YTeHus.

» DRAM Timing Mode

Onpepensiet 6yayt nu TanmeHrn DRAM koHTponupoBaTbest AaHHbiMM 13 SPD (Se-
rial Presence Detect) EEPROM Ha mopnyne DRAM. lMpu BbiGope 3HayeHus [Auto]
TanmuHrn DRAM, Bkntoyasi NyHKTbl MEHI0, NepeYvncrneHHble HxXe, yCTaHaBnmMBarTCs
BIOS B cooTBeTcTBMM C AaHHbIMK 13 SPD. YcTaHoBka 3HayeHust B [Link] unm [Unlink]
No3BOMAET BPYYHYIO perynuposatb TanmuHrin DRAM gocTynHble B 3TOM MEHIO.

» Advanced DRAM Configuration
Haxmute <Enter> ans Bxoga B NogMeEHH0.

» Command Rate2
Ota HacTpoiika koHTponupyeT DRAM command rate.

»tCL

OTOT MYHKT KOHTponupyeT Bpemsi 3agepxkn CAS, koTopoe onpefensieT nepuopg
(B TakTax reHepartopa) mMexay nonydeHnem namateto SDRAM komaHAbl YTeHus 1
Hayanom ee BbIMNOMHEHWUS.

»tRCD

[Mpn obHoBneHun DRAM, cTpoku 1 cTtonbupl agpecyoTcs pasaenbHo. OTOT NyHKT
no3BonsieT Bam onpeaenutb Bpems nepexoga oT RAS k CAS. Yem MeHbLUe TakToB,
Tem BbicTpee pabota DRAM.

»tRP

OTOT NYHKT KOHTPONMPYET KONMUYECTBO TaKTOB, NPeAOCTaBNsAeMbIX ANs npeasapsaa
Row Address Strobe (RAS). Ecnu BblgensieTcs HeoCTaToYHOE Bpemsi Anst Toro,
4yT06bl RAS Habpan Heobxoaumbli 3apsd, pereHepaunss DRAM mMoxeT okasaTbCsi
HEMOMHOM W NPUBECTM K NoTepe AaHHbIX. OTOT MYHKT MPUMEHUM, TOMbKO KOrAa B
cucTeme ycTaHoBneHa CUHXPOHM3NpoBaHHas namsats DRAM.

»tRAS
Orta ycTaHoBKa onpefenseT Bpems, kotopoe RAS 3aTpaunBaeT Ha YTeHue 1 3anucb
B AYEeViKy namsaTu.

»tRFC
OTa ycTtaHoBKka onpegensieT Bpemsi, kotopoe RFC 3aTtpaunBaeT Ha YTeHue 1 3anucb
B S14ENKy NamsTu.
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»tWR
MuH1ManbHas BpeMeHHasi 3afiepXkka Ansi BbIMOMHEHUs: onepauuu 3anucu nepep
KoMaHgol npeasapsaa. Mo3sonseT ycunuTensam cUuTbiBaHUs 3anucaTb AaHHble B
SYEVKN NaMsSITH.
»tWTR
MuHUManbHas BpeMeHHasi 3afiepxka MexXAy BbINOMHEHWEM KOMaHAbl 3arnvicu u
HavanoMm KoMaHAbl cuuTbiBaHWsi cTonbua. [lo3BonsieT cucteme BBOAA/BbIBOAA
CcOPOCUTb HaMPSBKEHNS HA YCUINUTENSIX CYUTBIBAHMUS.
»tRRD
OnpepensieT 3afepxKy nepexofa OT aKTUBHOro-K-akTUBHOMY COCTOSIHWUIO [Ans
pasHbIx 6aHKOB.
»tRTP
BpemeHHbIli HTepBan Mexay KoMaHZamy YTEHUst U Npeasapsaa.
»tFAW
3TOT NyHKT ncnonb3yeTtcs Ans yctaHoBkn TanmuHros tFAW (four activate window delay).
»tWCL
OTOT NYHKT ncnonb3yeTcs anst ycraHosku TanmuHros tWCL (Write CAS Latency).
»tCKE
OTOT NyHKT ucnonb3yeTcst Ans yctaHoBku TanmuHros tCKE.
» Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Haxmute <Enter> ans BxoAa B NOAMEH0. 34€Cb MOXHO U3MEHSTb TAUMUHT NamMsATH
ONs Kakaoro kaHana.
»tRRDR/ tRRDD/ tWWDR/ tWWDD/ tRWDRDD/ tWRDRDD/ tRWSR
OTW NYHKTbI UCMONb3YIOTCA AN151 YCTAHOBKM TaMWHIOB NamaTy kaHanos 1/ 2.
»GT OverClocking
OTOT NYHKT NO3BOMSET BKIMOYNTL/ BbIKMHOUNTL Pa3roH BUAEOKAPTbI.
»GT Ratio
OTa HacTpoiika KOHTPONMPYET OTHOLLEHME TaKTOBOW YacTOTbl BUAEOKaPThIl, YTOObI OHa
paboTaeT B pa3HbIX COYETAHUSIX HYaCTOT.
»Spread Spectrum
Tak kak TaKTOBbIV reHepaTop CUCTEMHOM NNaTbl UMMYTbCHLIN, TO ero paboTa Bbi3biBaeT

anekTpomarHuTHble nomexu - EMI (Electromagnetic Interference). ®yHkuna Spread
Spectrum CHWXaeT 3T NOMEXU, FTeHepPUPYsi CriaKeHHbIe UMMNYIbChI.

BHUMAHNE

» Ecnun y Bac HeT npobriem ¢ nomexamu, octaBbTe 3HavyeHue [Disabled] (3anpetyeHo)
A0S NydLeii cTabuibHOCTU 1 npom3dBoauTenisHocTu. O4HaKo, eCriv y Bac BO3HUKAKT
IIEKTPOMArHUTHbIE MoMexu, Bbibepute Spread Spectrum ans ux yMeHbLUIEeHUS].

* UYem 6bonbwe 3HauyeHne Spread Spectrum, Tem Huxe OyageT ypoBeHb
3N1EKTPOMArHUTHbIX MOMEX, HO cUcTeMa CTaHeT MeHee cTabunbHou. [ns Bbibopa
nogxopsiuero sHadyeHusi Spread Spectrum, cBepbTeCb CO 3HAaYEHUSIMU YPOBHEN
3N1EKTPOMArHUTHbIX MOMEX, YCTaHOBIIEHHbIX 3aKOHOAAaTeIbCTBOM.
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* He 3abyabTe 3anpetuTb ucrionb3oBaHne yHkymn Spread Spectrum, ecriu Bbl
«pasroHsieTe» CUCTEMHYylo nnaty. OTO HEeoOXoAMMO, TaK Kak Aaxe HebOosbLIOM
Apebe3sr curHanos TakTOBOro reHepaTopa MOXeT NPUBECTY K OTKa3y «pas3orHaHHorox»
npovyeccopa.

»VDroop Control

3TOT NyHKT ncnonb3yeTtcs Ans Boibopa pexvma VDroop control.

»CPU Core Voltage/ CPU 1/0O Voltage/ DRAM Voltage/ GPU Voltage/ System Agent

Voltage(SA)/ CPU PLL Voltage/ DDR_VREF_CA_A/ DDR_VREF_CA_B/ DDR_VREF_

DA_A/ DDR_VREF_DA_B/ PCH 1.05

3TV NYHKTbI NO3BONSAOT perynuposath HanpsikeHne CPU, namsty, u ymncera.

» Current CPU Core Voltage/ Current CPU /O Voltage/ Current DRAM Voltage/ Current

GPU Voltage

OTn NyHKTbI NokasbiBaloT Tekylee HanpshkeHne CPU Core/ CPU I/O/ DRAM/ GPU.

TonbKo ANs YTeHUs.

» Overclocking Profiles

Haxxmute <Enter> gns Bxoga B NOAMEHH0.

» Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Haxmute <Enter> gns Bxoga B nogMeHto. B nogmeHo, 3T NyHKTbl MUCMOMb3YHTCS
ONsi COXpPaHEHWUs! TeKyLUMX MapameTpoB W MO3BONSHOT 3arpy3uTb HACTPOMKU U3
3anacHoro npocuns.
» OC Retry Count
[Mpn HeymayHOM pa3roHe, yCTaHOBKa 3TOro nyHkra B [1, 3] mo3BonseT cucreme
noneiTaTbCs 3arpy3nTbes 1/3 pasa ¢ 3agaHHON koHurypaumen. Ecnm 3arpysutbscs
He yaanacTbCs Bce Tpu pasa, CMCTEMa BOCCTAHOBUT HACTPOWKN MO YMOMYaHUIO.
» CPU Specifications
Haxmute <Enter> gns Bxoga B noameHw. B nogmeHw nokasaHa vHdopmaums o6
ycTtaHoBneHHom CPU.
» CPU Technology Support
Haxmute <Enter> gns Bxoga B moameHio. B noameHo mokasaHbl TEXHOMOrvu,
KOTOpble NogaepxunBaeT ycTaHoBneHbli CPU. Tonbko Ans YTeHus.
» MEMORY-Z
Haxmute <Enter> ans Bxoga B NOgMEHH0.

» DIMM1~4 Memory SPD
Haxmute <Enter> ansi Bxofga B noAMeH. ATOT NyHKT NokasbiBaeT MHopmaLuo 06
YCTaHOBIEHHbIX MOAYNAX NaMATY.
» X.M.P Support Information
Haxmute <Enter> gna Bxoga B nogmeHio. OTW NyHKTbl NMOKa3blBalOT TeKyllee
cocTosiHue 1 uHdopmaumio o nogaepxke X.M.P. Tonbko ons YteHus.
» CPU Features
Haxxmute <Enter> gns Bxoga B NOAMEHI0:
» Hyper-threading
Mpoueccop wucnonb3yeT TexHonormio Hyper-Threading Ana  yBenuyeHus
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Npou3BOANTENBHOCTU. JTa TEXHOMOTUsS MO3BOMsieT ABYM HaGopam perucTpos
B MPOLECCOPe UCMOMHATL WHCTPYKUMM OAHOBPEMHHO. JTO  yBenuuusaet
NPOU3BOANTENBHOCTE CUCTEMbI. [MpW BbIKMIOYEHUU ITOW (PYHKLMKM, MPOLECCcop
MCTOSHAET MHCTPYKLMU C MOMOLLBI0 OAHOrO HaGopa rperucTpos. Beiknounte aToT
MYHKT, €CN OnepauuoHHasi cucTeMa Ballero KommnbioTepa He MOoAAEpKUBaeT
yHKUMo HT, B NPOTUBHOM Criyyae 3T0 MOXET MPUBECTU K HECTaBUNbHOCTY.

BHUMaHNE

[na pabotocnocobHoctn TexHonorn Hyper-Threading, TpebyeTrcsi Hanuune Bcex
HuXKecneayrLmMX KOMIOHEHTOB:

» CPU: lNpovyeccop Intel° 4 ¢ TexHonorvei HT;

* Yuncet: Yuncer Intel’, nogaepxwatoLymii TexHonormo HT;

* BIOS: BIOS, nognepxvBatowymii TexHonorno HT, n Bkmounn e€;

» OS: OnepaynoHHasi cuctema, nogaepxvsaroLyasi TexHonorno HT.

3a pononHutensHoui uHpopmaymei o Hyper-threading, obpalyavitecs Ha BebcaniT:
http://www.intel.com/technology/platform-technology/hyper-threading/

» Active Processor Cores
OTOT MYHKT NO3BONSET BbIOpaTh KONMYECTBO aKTUBHbIX SAEP npoLieccopa.

> Limit CPUID Maximum

OTOT NyHKT npedHasHayeH Ans OrpaHWYeHns AMWHHbL UAEeHTUUKALMOHHOrO
HOMepa npoLieccopa nepeaaBaemMoro B OnepaLmoHHYo CUCTEMY.

» Execute Disable Bit

Mcnonb3oBaHne TtexHonorun Execute Disable Bit Intel nossonsetr wusberatb
YySI3BUMOCTEN BbI3blBAEMbIX BPEAOHOCHLIMU MPOrpaMmamMun  3KCMyaTUpyLLMMm
owwmnbkn Tvna “buffer overflow”, ecnu ata TexHonorusa nogaepXxvBaeTcs onepaLoHHOM
cvctemoii. OHa No3BOSSIET NMPOLECCOPY PasAensTb 30Hb! B MaMSTV B COOTBETCTBUM
C TeM, XpaHUTCA N B NamsaATh UCMOMHsieMbl ko4 unu HeT. Korga BpegoHocHast
nporpamMma nonbITaeTcs BCTaBUTb KoA B Bydep, npoleccop 3anpeTuT UCMOMHEHe
KOAA, YTO OCTaHOBUT pacnpocTpaHeHne BpeAOHOCHON NMporpamMmei.

> Intel Virtualization Tech

OTOT NYHKT MCNONb3yeTcs ANs BKMIOYEHUs/BbIKNoveHus TexHonorum Intel Virtualiza-
tion. 3a gononHuTEnbHON MHMOPMaLmen cMoTpute odpduumansHbii BebecanT Intel.
> Intel VT-D Tech

OTOT NYHKT UCMOMNb3yeTCsa AN BKNOYEHNs/BbIKoYeHns TexHonormu Intel VT-D. 3a
[OMONHUTENbHON HdopMaLme cMoTpuTe odduLmanbHbin BebcawT Intel.

» Power Technology

OTOT NYHKT No3BonseT BblibpaTk pexum TexHonoruu Intel Dynamic Power.

» C1E Support

BkntounTe 3TOT MYHKT ANsi CHWXeHWs1 dHepronoTpebnenuss CPU, korga oH He
pabotaeT. He Bce npoueccopbl noaaepxusatot Enhanced Halt state (C1E).

» OverSpeed Protection

®dyHkuma Overspeed Protection otobpaxaeT noTtok Bbluvcnenui CPU u ero
aHepronoTpebneHune. Ecnu oHo NpeBbICUT onpeaenérHybI ypoBEHb, TO NPOLIECCOp
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aBTOMaTWUYECKV NOHM3NT TaKTOBYO YacToTy. Ecnm Bbl cobuparitecs pasroHsite CPU,
TO ycTaHoBuTe 3TOT napameTp B [Disabled).

> Intel C-State

C-state - aTO TexHonorus ynpaeneHuss NWTaHWeM, Mpy KTMBALWMU KOTOPOM
3HauUTENbHO NagaeT aHepro notpebrneHve npoleccopa B Chswem pexume. dToT
NyHKT AOCTYNeH TonbKko npu ucnonb3oBanun CPU ¢ nogaepxkon TexHonorum C-
state.

» Package C-State limit

OTOT NyHKT no3BonsieT BbibpaTth C-state limit.

» Long duration power limit(W)

OTOT nNyHKT MNO3BONSET perynupoeBatb nNUMMT MowHocTn TDP B TeyeHwu
NPOAOMKNTENIBHOrO BPEMEHMU.

> Long duration maintained(ms)

OTOT NYHKT NO3BONSIET YCTAHOBUTL BPEMsi paboThbl B NEPErpy>KEHHOM pexumMe.

> Short duration power limit(\W)

OTOT NYHKT NO3BONSAET perynmpoBate NUMUT MoLHocTH TDP B Te4eHUn KOpoTKOro
NPOMeXyTka BpeMeHM!.

> Primary plane turbo power limit(W)

OTOT NyHKT MO3BONSAET perynvMpoBaTe NMUMUT molHoctn TDP ana nepsuyHoro/
BTOpUYHOro plane turbo.
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CeeaeHust 0 nporpaMmMHoOM obecneveHum

YcrtaHosute B npusoa auck Driver/Utility (OdpanBepbl 1 yTunuTbl) “3 KOMMekTa
NMOCTaBKM CUCTEMHON NnaTbl. ABTOMaTUYeCKW 3anycTuTca UHcTannsaums. Haxvute Ha
Ha3BaHuve fpansepa/ yTUnuTbl U criegyiTe MHCTPYKUMSIM Ha 9KpaHe Ansi 3aBepLUeHus
nHctannsauyum. duck Driver/Utility cogepxur:

Driver menu (MeHto gpaiiBepoB): [MpeacTaBnseT nepeyeHb OCTYMHbIX ApaiiBepoB.
YcTaHoBWTe ApanBepbl ANst NOAKIOYEHNS HEOOXOAUMBIX YCTPOICTB.

Utility menu (MeHto yTunut): MNo3BonseT ycTaHOBUTbL LOCTYMHbIE YTUMUTI.
Service base menu (MeHto cepBucHoii 6a3bl): [Mo3BonseT coeanHUTL ohuLmManbHbINA
Be6canT MSI.

Product info menu (MeHto npoaykToB): [NokasbiBaeT NOCNEAHIO0 NHOPMALMIO O
npoayktax MSI.

Security menu (MeHto 6e3onacHocTu): MpeactaBnseT nonesHblie aHTUBUPYCHbIE
nporpaMmbl.

BHUMAHNE

lNoxanyvicta, nocetute Bebcart MSI gns nony4eHuss cambix HOBbIX ApaviBepoB u
BIOS, koTopble no3BonAT ynyyLUnTb NPOU3BOAUTENTbHOCTb CUCTEMBI.
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